Automation PC 810

Anwenderhandbuch

Version: 1.33 (Mai 2011)
Best. Nr.. MAAPC800-GER

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. der Druckle-
gung des Handbuches. Inhaltliche Anderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne An-
kiindigung vor. Die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. haftet nicht fir
technische oder drucktechnische Fehler und Mangel in diesem Handbuch. AuBerdem Uber-
nimmt die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. keine Haftung fiir Schaden, die
direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurlickzufuhren sind.
Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeich-
nungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken-
oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33 1



Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Kapitel 1: Allgemeines

Kapitel 2: Technische Daten

Kapitel 3: Inbetriebnahme

Kapitel 4: Software

Kapitel 5: Normen und Zulassungen

Kapitel 6: Zubehor

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Kapitel 7: Wartung / Instandhaltung

Anhang A

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Bestellnummernindex

Stichwortverzeichnis

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: AlIgemeines .......ccccceiiiiiiisemmmsmnnnsssss s sssannes 19
1. HandbUChNISTONE ........oiiiiiiii e e 19
2. SICherh@itShINWEISE ......c.coiiiiiiiie e e s 23
2.1 BestimmungsgemanBe VErweNdUNG ........cceeeiiieiiieieiiee et sieee et snee e sneee s 23
2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen ... 23
P22 B V=T oY= Ted (U o o PSPPSRI 23
2.2.2 Vorschriften fir die ESD- gerechte Handhabung ............ccoooiiiiiniiniecee, 23

2.3 Vorschriften und MaBnahmen ...........ccooiiiiiiiie e 24
2.4 Transport UNA LAGEIUNG ......eeeiiiiiiieie ettt e e s e s e e e e s e snre e e e s s snneeeeeean 24
2.5 MONTAGE ... e e s e e s eee s 25
2.8 BEIIED .. e e 25
2.6.1 Schutz gegen Beriihren elektrischer Teile ..........ccooceriiiiiiiiiiieeee e 25
2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase ...........ccceeueee.. 25
2.6.3 Programme, Viren und schadliche Programme ...........cccccoviiiiiiiiiinieee e 26

2.7 Umweltgerechte ENtSOrgUNG .....cooiiiiiiiiiiiiii e 26
2.7.1 WerkstOfftrENNUNG ...cooviiiiiiie et 26

3. Gestaltung von Sicherheitshinweisen ... 27
N o7 {101 o PP PR 27
5. BeStelINUMIMEIN ... et s e e s 28
5.1 SYSteMEINNEGITEN .....oiiiiiiie e e 28
5.2 BUSEINNEIIEN ..ot e e s 28
5.3 CPU Boards 945GME COM EXPIESS .....uviieiiiiiiiieeieiiiiieeeesisteeaeesnnsreeseesnsaeesessssnesaaesas 29
I (U 011 (o] o 1= O PP RSP PSP PRSPPI 29
IR o F= 10 o] £ o T=T o1 o = PRSPPI 30

L G R I 10 =T 4 PP OPRR PR 30
B.7 LUFEI Kt .ottt h e n et nnr e ane 31
5.8 AP LinK STECKKAMEN ....ceeiiiiiiiiee e e 31
5.9 Schnittstellenoptionen (IF OPtion) ........oeieiieiiiiiiie e e 31
5.10 Unterbrechungsfreie Stromversorgung ...........ccccoeririiniiiisie s 32
ST AT o= o T OSSPSR 32
5.11.1 SpannungsversorguNgSSIECKET ..........cuiiieriiiiiieieeiie e 32
B.AT.2 BattEriEN ..oooeiii e e 32
5.11.83 CompactFlash Karten ..o 32
5.11.4 USB ZUDENOI ... e e s 33
B1T.5 KADEI ..o e et 33
B5.11.8 PCIKAMEN ...ttt bttt ae e et e b e saeeeanas 35
5417 NEZICIIE oo 35
5.11.8 Ersatz LUEIIEr ..o e e 36
5.11.9 SONSHGES .ueeiiiiiieiitee ettt e et n e bbb s e e naneeean 36
B.12 SOMWAIE ...t 37
6. TYPISCNE TOPOIOGIE ..ottt e e e e e nneas 39
6.1 APC810 firr zentrale Steuerung und VisualiSierung .........c.cccoceeriieiienieeieeneeee e 39
6.2 APC810 als VisualiSIErUNGSGEIraL .......ccccevuiiiiiriieiee ettt 40
Kapitel 2: Technische Daten ........cccccimmmeeeeceeesssisnssssss s eseesnnanes 41
LI =110 =Y 0 o T TSP P P PPPRPPR PP 41

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33 7



Inhaltsverzeichnis

1.1 FEALUIES .ottt e s n et nn e 42
1.2 Aufbau / KonfIQuIation ............ooceeiiiiii s 42
1.3 Konfiguration GruNdSYSIEM .......cocueiiiiiiieiee ettt s 43
1.4 Konfiguration Laufwerke, Software, ZUDEhOr ...........occoviiiiiiiiee e 44
c GESAMEGEIAL ..ot e e 45
2.1 Uberblick APC810 1 Card SIOt VANANE ...........ccccveveveeereiieeeeceeeieecie e 45
2.1.1 SChNISTEIIEN ... e 45
2.1.2 TeChNiSChe DAten ......c.oiiiiiiieiee e 47
2.1.3 ADMESSUNGEN ....eviiiiiiieiiiee et ee ettt ss et e e ss e e s e e s e e e s re e e snreesnnneeeanreenn 49
2.2 Uberblick APC810 2 Card SIOt VANaNte .........ccocueveveeceeeeeeeereceeeeeeeeeveeeeeecee s esseaeaeseneee 50
P22 B Tor o a1 151 (=Y 1= o SO RORRPR 50
2.2.2 Technische Daten ... 52
2.2.3 ADMESSUNGEN ...ceiiiiiiiiie ettt e ettt e st e e s e e e e s e e e e e s e sanb e e e e e e snbre e e e e sannneeeean 54
2.3 Uberblick APC810 3 Card SIot VAMANLE .........c..evrurierieeieeereereereeecieeeeseeseeseseseeeesseeseeens 55
2.3.1 SCINILESTEIIEN ... et 55
2.3.2 TeChNiSChe DAten .........oooiiiiiiee et 57
2.3.3 ADMESSUNGEN ....eviiiiiiieiirie ettt et e st s e e e ssr e e s ene e e s sareeean 59
2.4 Uberblick APC810 5 Card SIOt VANANE ...........ccccveveveecrerieeeeceereieeeie e 60
2.4.1 SChNISIEIIEN ... e 60
2.4.2 TeChNiSChe DAten .........oiiiiiiiieeeie e 62
2.4.3 ADMESSUNGEN ....eveiiiieieiiiee st ee et esree e e e s et e e s e e e sar e e e snn e e s ne e e snneesanneeeanreenans 64
2.5 UmgebungstempPeraturen ..........ccciiiuieiiieieiee et 65
2.5.1 Maximale Umgebungstemperatur ohne Lifter Kit ..........cccoceniiiiiininiiciecee, 66
2.5.2 Maximale Umgebungstemperatur mit LUfter Kit ...........ccoooiiiieiiiiienic e 69
2.5.3 Minimale Umgebungstemperatur ... 71
2.5.4 Wie bestimmt man nun die maximale Umgebungstemperatur? ............c..cccceeeeeee. 71
2.5.5 Temperaturliberwachung ........ccoccviireee e e 71
2.6 Luftfeuchtigkeitsangaben ...........c.ooo i 72
2.7 Leistungshaushall ... 73
2.7.1 Blockschaltbild SpannungSVErSOrgUNG ......ccoccueverieeiiiieeerieeesiee et e e 73
2.7.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= D0 ......c.ccccevvvieriiieeriieennns 74
2.7.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < DO .........ccceeoiiiiiiieiinenen. 75
2.7.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= D0 .........cccecovereineernieennn. 76
2.7.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < DO ........ccccevvernieeneerieennen. 77
2.7.6 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX03-00 ........cccceririiiiienieeniiieieesee e 78
2.7.7 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00 ........cccceviiiiririiieriieeeiee e 79
2.8 SerialnummernaufKIEDEr .........ccociiiiiiiii e 80
2.9 BIOCKSChaIDIIART ...t 82
2.9.1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5SPC810.BX01-00 ........cccceevererunennne 82
2.9.2 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5SPC810.BX01-01 .......cccceevererunenn. 83
2.9.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00 ............ccccverueennne. 84
2.9.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01 ..........coevvvrueennne. 85
2.9.5 Systemeinheit 5PC810.SX03-00 + Buseinheit 5PC810.BX03-00 ..........c.ccverueennne. 86
2.9.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00 ..........c.cccuvverunennne 87
2.9.7 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-01 ........ccceeveerueennne. 88
2.9.8 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-02 ............cccceerueennee. 89
2.10 GeratesSChNItISTEIIEN .........eiiiiiie e e e seee s 90

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Inhaltsverzeichnis

2.10.1 Spannungsversorgung +24 VDC ..........cccoiiiiiiiiiiiii e 90
2.10.2 Serielle Schnittstelle COM1
2.10.3 Serielle Schnittstelle COM2
2.10.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI) .....cccooovviienieniiennen. 93
2.10.5 Ethernet 1 (ETHT) ..o 94
2.10.6 Ethernet 2 (ETH2) ......oo it et 96
2.10.7 USB Schnittstellen (USBT, 2, 3, 4) ..ooioiiiiieiiiieeeee e 97
2.10.8 MIC, Line IN, LiNe OUT ...coiuiiiiiiiie ittt sttt st st e 99
2.10.9 Add-on Schnittstellensteckplatz ............ccocoiiiiiiieiiee e 100
2.10.10 Add-0n USV SteCKPIALZ ........ccooouieiiiiiiieieeiee e 101
2.10.11 AP Link SteCKPIALZ ....c.eeiiiiiiiiieiiee e 101
2.10.12 Card Slot Steckplatz (PCl/ PCIE) ...ccocueeeeeeeeeee ettt 102
2.10.13 SEAIUS LEDS ..ottt s 103
2.10.14 CMOS Profile SChalter ..........ooii i 104
P2 L0 ol oo =T (= TR 105
2.10.16 RESEE TASIEI ..ottt e e et e e e e see e e e e e aneeas 105
2.10.17 BAIEIE oot 106
2.10.18 Hardware SECUNtY KEY .......cccoiiiiiiiiiiiiee et 107
2.10.19 CompactFIash SIOt 1 ......coi i e 108
2.10.20 CompactFIash SIOt 2 ........cooiiiiiiie e 109
2.10.27 SHAE-IN SIOt T ..ot s sb e nee e 110
2.10.22 SHAE-IN SIOt 2 ..ot sr e e ne e 111
2.10.23 Slide-in compPact SIOt ........eiiiiiiiieiiieeee e 112
3. EINZEIKOMPONENTIEN ....uiiiiiiiiiiiiiieiee e s s e et e e e e e e e e e e e e e e e s nnanes 113
3.1 SYStEMEINNEITEN ..o et 113
3.1.1 TeChNISChE DAEN ... e e e e eneeee s 113
B2 BUSEINNEITEN ... et e e e et e e e e e snreeee e 115
3.2.1 TechniSChe Daten ........eeiiiiie et 116
3.3 CPU B0oards 945GIME ..........cooiiiiiitiiiieeiee ittt sttt 117
3.3.1 Technische Daten ..........ccccviiiiiiiiiii 117
B4 KUNIKOIPEI ..ttt sttt b e s ae e r e seee s neenree 118
3.4.1 TeChNISChE DAEN ...t e e nneeee s 118
RS o F= LU o] £ o T=T o7 = TP PP 119
3.5.1 TechniSChe Daten .........eoiiiiee e 119
3.6 LAUFWETKE ...ttt ettt et e et e st e e et e e sane e e e nee e e nte e e nnneeeaneeean 120
3.6.1 Slide-in compact HDD 40GB EE25 - 5AC801.HDDI-00 .........ccceecieiierveeieeneeen 120
3.6.2 Slide-in compact HDD 80GB EE25 - 5AC801.HDDI-01 .....cccccovviiiiiiiiieceene 123
3.6.3 Slide-in compact HDD 160 GB 24x7 ET - 5AC801.HDDI-02 .........cccccoeviiiiiiriene 126
3.6.4 Slide-in compact HDD 250GB - 5AC801.HDDI-03 .......ccccoeiiiiiiiieenee e 129
3.6.5 Slide-in compact SSD - 5AC801.SSDI-00 .......ccceeriieriiieiiieiee e 132
3.6.6 Hard Disk Adapter (slide-in compact) - 5AC801.ADAS-00 ........cccoeervvrnreeneerennn 136
3.6.7 Slide-in HDD EE25 - 5AC801.HDDS-00 ......cccooitiiiiiiiienireeiee e 137
3.6.8 Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 .....cccceoitiiiieiiieniieeee e 140
3.6.9 Slide-in DVD-R/RW - 5AC801.DVRS-00 .....ccceeiiiiiiriieiieeiee e 143
3.6.10 PCI SATA RAID Controller - BACPCLRAIC-01 ......coiiiiiiiienieeieeee e 146
3.6.11 Ersatz PCI SATA RAID HDD 60GB - 5ACPCIL.RAIC-02 .........cccooveniiniiiieeniees 151
3.6.12 PCI SATA RAID 2 x 160 GB 24x7 ET - 5ACPCI.RAIC-03 ........ccccevvrinieeieeneenn 154

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33 9



Inhaltsverzeichnis

3.6.13 Ersatz PCI SATA RAID HDD 160 GB - 5ACPCI.RAIC-04 .........cccoceeiiieeiiereen. 158
3.6.14 PCI SATA RAID 2 x 250 GB - 5ACPCI.RAIC-05 ......ccccoeeiiiiiiiiienee e 161
3.6.15 Ersatz SATA HDD 250 GB - 5MMHDD.0250-00 .......cccceerieeiiienieeniee e 165

R I (=T 1 SO P RO PRR PR 168
3.7.1 Lifter Kit 1 Card Slot - S5PC810.FAOQT-00 .......cceeiuiriiiiieeieeieesiee e 168
3.7.2 Lifter Kit 2 Card Slot - 5PC810.FA02-00 und 5PC810.FA02-01 .........ccvvevveernnnne 170
3.7.3 Lifter Kit 3 Card Slot - 5PC810.FAO03-00 ........ccccoueriiiirieiieiiesee e 171
3.7.4 Lufter Kit 5 Card Slot - 5PC810.FAD5-00 .....cccccutiriiiiiieeeiiee e 172

3.8 AP Link STECKKAMEN ... 173
3.8.1 AP Link SDL Transmitter 5AC801.SDL0O-00 .......cccceriuieiierieeniieeieeniee e 173
3.8.2 Ready Relais 5AC801.RDYR-00 ......cccouirieriieiiieeieeiie ettt 176

3.9 Schnittstellenoptionen (IF OPtion) ........coiiiiiiiiiee e 178
3.9.1 Add-on CAN Interface - 5ACB00.CANI-00 ........cccoeririirriiiiinienieeeeee e 179
3.9.2 Add-on RS232/422/485 Interface - 5AC600.4851-00 ........ccoevvveeerreeriiierenieeenieens 183
Kapitel 3: Inbetriebnahme ...........ccciiiiiiiniinnnnn e 189
LI 11 1 =T = PP PP 189
1.1 Wichtige Informationen zur MONtage ........ccccoiiieiiiiie i e 189
1.2 BOhrschablonen ... 190
1.3 EINDAUIAGEN ... e e e 192
1.3.1 Standardmontage - SENKIECHL .........cocuiiiiiiiiiii e 192
1.3.2 Optionale Montage - WaagreCht ...........coceiiiiiiirie e 192
1.3.3 Luftzirkulationsabstande ... 193

2. AnSchluss voNn Kabeln ..o 194
3. ErdUNGSKONZEPT ...ttt 195
4. ANSCHIUSSDEISPIEIE ...t e e 196
4.1 Auswahl der Display@inheiten ..........ocoooiiiiie e 196
4.2 Ein Automation Panel 900 tber DVI (onboard) .........ccccoeoiiiiiiieineriiienie e 197
4.2.1 Voraussetzung GrundsyStemM ........cccceiriirieriiiieesee ettt e 197
4.2.2 LINKDAUQGIUDPE ...eiteeiieitiiet ettt ettt e e e e e e e e e e e s 198
4.2.3 KADEI ..ot e e 198
4.2.4 Mogliche Automation Panel Gerate, Auflésungen und Segmentlangen ............... 198
4.2.5 BIOS EiNSEIUNGEN ...ttt ne e 199

4.3 Ein Automation Panel 900 Uber SDL (0nboard) ........cccccovuiiieerenniienieeniesie e 200
4.3.1 Voraussetzung GrundsyStemM ........cccceiiiirieriiiieenee ettt 200
4.3.2 LINKDAUQGIUDPPE ...eiiieieiiiiieeee ettt e e s e e e e s 201
4.3 3 KADEI ..ot 201
4.3.4 BIOS EiNStellUNGEN ......ooiiiiiiiiiei e e 202

4.4 Ein Automation Panel 800 Uber SDL (0nboard) ........cccccovviiieereeniiienienie e 203
4.4.1 Voraussetzung GrundSYSIEM ........cccceeiiiaiieriieitierie ettt 203
44,2 KADEI ...t 204
4.4.3 BIOS EINSEEIIUNGEN ...ttt ettt e 204

4.5 Ein AP900 und ein AP 800 Uber SDL (onboard) .........cccceeveiiiiieeeeiiiieee e ceiieee e 206
4.5.1 Voraussetzung Grundsystem ..........cccoouiiiiiiiiiiiesee e e e 206
T W g1 (oY= W T | (U] o] o= PP PPS 207
4.5.3 KADEI ..t nae et e e ne e 207

10 Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Inhaltsverzeichnis

4.5.4 BIOS EiNStellUNGeN .......cocuiiiiiiiici e 207

4.6 Vier Automation Panel 900 Gber SDL (0Nb0ard) ........ccccoceeeriereririeiiiee e 208
4.6.1 Voraussetzung GrundsSyStEM ........ccccceiiiiiierieiieeree ettt e 208
G2 g1 (oY= 1N T | (U] o] o= o PSPPSR 209
4.8.3 KADEI ...t 209
4.6.4 BIOS EINSEEIIUNGEN ...ttt ettt e 210

4.7 Ein Automation Panel 900 Gber SDL (AP LiNK) .....cooiiiiiiiiieiiiiiee e 212
4.7.1 Voraussetzung Grundsystem ..........cccooeiiiiiiiiiiiiene e e 212
e g1 (oY= 1N T | (U] o] o =T o ST R 213
4.7 .3 KADEI .. e e b e ne e 213
4.7.4 BIOS EiNSEIIUNGEN ...ttt 214

4.8 Vier Automation Panel 900 Giber SDL (AP LiNK) ....ccccvviieiiiiiiiiee e 215
4.8.1 Voraussetzung GrundSySIEM .........ooiiiiiiiieiiiie et 215
4.8.2 LINKDAUGIUPPEN ...ttt ettt enne e s e e e e nnneas 216
4.8.3 KADEI ..t bbb e e ne e 216
4.8.4 BIOS EiNSEIIUNGEN ..c..viiiiiiiii ettt 218

4.9 Zwei Automation Panel 900 Uber SDL (onboard) und SDL (AP LinK) ........ccceceerveennen. 219
4.9.1 Voraussetzung GrundSYSIEM .........ooiuiiiiiiiiiiiee et 219
4.9.2 LINKDAUQGIUPPEN ...eeiiiiiiieii ettt e e e e e e e e e snnnee s 220
4.9.3 KADEI ..ttt et bbb saa e e b saee s ne e 220
4.9.4 BIOS EiNSEIIUNGEN ...ttt 221
4.10 Acht Automation Panel 900 uber SDL (onboard) und SDL (AP Link) ........ccccccevueenee. 222
4.10.1 Voraussetzung GrundSySIEM .........ccciviiiieriiiiiesie et 223
4.10.2 LINKDAUGIUPPEN ...ttt e et e e e e s e e e e e s e e e e e s enneeeee s 223
4.10.3 KaDEI ... e e 223
4.10.4 BIOS EINStellUNGEN .....cceiiiiiiiiii e s 225
4.11 Sechs AP900 und zwei AP800 lber SDL (onboard) und SDL (AP LinkK) .......c.......... 226
4.11.1 Voraussetzung GrundSySIEM ........cccoiuiiiieriieiieree e e 227
4.11.2 LINKDAUGIUPPEN ...ttt ettt e e e e sttt e e e e s ane e e e e e eaneeeee s 227
AATBKADEI ..o e 227

5. Anschluss von USB Peripheri@geraten ..........cccooiieiiiiiiiiiie et 229
5.1 LOKal @M APCBT0 ....eiiiiiiieiiiee ettt n e e s e e e e e 229
5.2 Remote am Automation Panel 900 Uber DVI ..........ccooiiiiiiiiieee e 230
5.3 Remote am Automation Panel 800/900 Uber SDL .......ccccocveiiiriinnieinieenee e 231
6. Konfiguration eines SATA RAID Verbundes ..........ccccoviieriiiiiiiieiee e 232
6.1 Create RAID Set ... e s 233
6.1.1 Create RAID Set - SIHPEA ...t 234
6.1.2 Create RAID Set - MIrrored ........oocceiiiieieiiieeeee et 235

6.2 Delete RAID SEt .....oeiiiiiieee ettt e 236
6.3 ReDUIID MiIrrored St ........ooiiiiiiiiee et 237
6.4 RESOIVE CONFIICES ....eoeieiieeiiei e 238
6.5 LoW Level FOrmat ... 239
7. Bekannte Probleme / EigenN@ItEN ........cc.ooiiiiiiiiiiiiee et e 240
Kapitel 4: Software .........ccccoviiiiiiiiiiisssssssssse s 243
1. BIOS OPHONEN ...ttt bt e sb et esae e s ar e e sbeesaeeenne e 243

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33 1



Inhaltsverzeichnis

1.1 AIIEIMEINES ... e e e s 243
1.2 BIOS Setup und Startvorgang .........ccceeoeiiiiiiieiii e 243
1.2.1 BIOS Setup TASLEN ...ceiiiiiiiiiieeee ettt nreas 244
LR 21> o ST SR 246
1.4 AQVANCEA ..o e 247
1.4.1 ACPI Configuration .........cooiiiiiiiiieee e 249
1.4.2 PCI CoNfiQUIration .......cocueeiiiiiii et 251
1.4.3 PCI Express Configuration ...........c.cooviiiiiiiiii e 255
1.4.4 Graphics Configuration ..........ccooceoiiiiiiiee e 257
1.4.5 CPU CONfIQUIALION ..c..eiiiiieiiiieieeee ettt sttt sees 261
1.4.6 Chipset Configuration ..........ccceeieiiiiineenie e 263
1.4.7 1/0 Interface Configuration ...........coooueeiiiieiiiie e 265
1.4.8 Clock CONFIQUIALION ....ooueiiiiiieiiie e e 266
1.4.9 IDE Configuration ...........ccociiiiiiiiii e s 267
1.4.10 USB CONfIQUIAtioN ...cocveiiiiiiieiii ettt 275
1.4.11 Keyboard/Mouse Configuration ...........ccceeoeeiieiienieesee s 277
1.4.12 Remote Access Configuration .........cccoeeeiiiiienieiie e 278
1.4.13 CPU B0oard MONIOF .......cocuiiiiiiiieiiesiit et s 280
1.4.14 Baseboard/Panel FEatures ...t 281
1.5 BOOT e nne s 287
1.8 SECUIMEY ettt ettt et bbb e e sae e e b e e e ae e sn e e saneeneenaeeeaee 289
1.6.1 Hard Disk Security User PassWord ...........ccccereiiierneeiiienieesiee e 290
1.6.2 Hard Disk Security Master Password ...........ccccceeveeniiiiinnecnin e 291
1.7 POWET e e s 292
T8 EXIt it e e na e e 294
1.9 BIOS Defaulteinstellungen ..o e 295
1291 IMIBIN e bttt bbb e n e nae e b e naeenane s 296
T.9.2 AAVANCEM ...ttt nane 296
TL9.B BOOT it 304
T.9.4 SECUNTY ettt st e e s bt e e et e e e sanee e snbe e e e 305
TL9.5 POWET e e 305
1.10 BIOS Fehlersignale (Beep COUES) ....cveiiririiriieeiiie ettt 307
1.10.1 BIOS Q45GIME ..ottt et san e seeas 307
1.11 RessourcenaufteiluNg ........cocveiiieiiiiii e e 308
1.11.1 RAM-AdressbeleguNg .......cooooiiiiiieiiiie e 308
1.11.2 1/O-AdreSSDEIEGUNG ...cooiueiiiiiiiieie et 309
1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PCI MOAE ........cooiiiiiiiiiiiiece e 310
1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode ..o 311
2. Upgradeinformationen ..........coooeiiiiiieiiie et 315
2.1 BIOS UPQGrade ....ccueiieiiieeiieeiee ittt ettt bt sae e st et e st e be e saneenneeneeas 315
2.1.1 Was MUSS IC WISSEN? ...c..oiiiiiiiiiiiietiee ettt 315
2.1.2 Upgrade des BIOS bei 945GME COM EXPress .....cocccveiiiiiriiiieniieeeniiee e 318
P [\ E= LU oo = To [ T PP PP PPPR PP 319
2.2.1 VOrQANGSWEISE ....cocueiiiiiiiieitii it sttt st s sae e s e e e e sae s e e ne s ne e 319
2.2.2 Mogliche Upgradeprobleme und Softwareabhangigkeiten (fiir V1.00) ................. 322
2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP ........c.oooeeiiiiiiniiniieeceeeee e 323
2.4 So erstellen Sie einen bootfahigen USB Memory Stick fir B&R Upgrade Files ......... 325

12 Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Inhaltsverzeichnis

2.4.1 Was wird bendtigt? ..o e 325
2.4.2 VOrQaNGSWEISE .....ccueiiuiiiiiiiii it sttt e st s sae e s s se e s e e ee e ne e 325
2.4.3 Woher bekomme iCh MS-DOS? ...t re e e e e e e e e e e ee e ananes 326

2.5 So erstellen Sie eine bootfédhige CompactFlash Karte fir B&R Upgrade Files ........... 327
2.5.1 Was Wird BENOLIGL? .......ocieiiiiiieiieet e e 327
2.5.2 VOIQANGSWEISE ....eeiiieiiiiiiee ittt e sttt e et e e s et e e e e e e e s e e e e e s e snnr e e e e e ennneee s 327
2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS? ......uuuiiiiriiiiieieee et e e e e e e e e e e e annnes 328

2.6 UpPGradeproblEmME .........coiiiiiiiiiieiiie ettt 328
3. Automation PC 810 Mit MS-DOS ......oueeeeiiiiieieee e e e e e e e e e e e e aaaneees 329
3.1 BeKannte ProbIBME ........oeueeiieieeeeeeeeeee ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e eeeeneee 329
4. Automation PC 810 mit Windows XP Professional ..........ccoccovvvimimieieeiieieieee s 331
o I 1 T = 11 = 1 o TSP 331
4.1.1 Installation auf PClI SATA RAID Controller - 5ACPCIL.RAIC-03 ..........coeeveevicnnnnns 332
4.1.2 Besonderheit 5PCI SIot Variante ........cccooeiiiiiiiiiiieeeccee e e e e 332

2 I (=11 o 1= SRR 333
5. Automation PC 810 Mit WINAOWS 7 ....veveeeieiiiiieieee ettt e e e e e e e e e e e e e s e e e e snnnenes 334
LT B 10151 e= 11 = (o] o [ SO SRORUURRTPPN 334
5.1.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCIL.RAIC-03 ...........oooeeeevnnnnns 335
5.1.2 Besonderheiten 5PCI SIot Variante ............ooooveiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeee e eecannens 335

LT I (=Y o 1Y N 336
5.3 Eigenheiten, EINSChrANKUNGEN: .........oi it 336
6. Automation PC 810 mit Windows XP Embedded ...........ccooummmimimieiiiiiiieeeeeee s 337
6.1 AlIgEMEINES ..o e e e s 337
6.2 Features mit FP2007 (Feature Pack 2007) .......ccooiiciiiieiiiiieie e 338
(SIRC I [ a1=) ¢= 11 F= L1 To] o S URURPRN 339
(ST I 7= oYY N 339
6.4.1 TOUCNSCIEENIIEIDET .....eveieeeeee et e e e e e e e e 339

7. Automation PC 810 mit Windows Embedded Standard 2009 .........cccceeeeeeeeeiiiieiieiciinnnes 340
8 I AV T=T0 1= o= TP PPRR PR 340
7.2 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009) .........cccccoceveeviiiieneene 341
FC T 14151 7= 1= L1 o] o S URURPRN 342
R (=Y o1 N 342
7.4.1 TOUCNSCIEENIIEIDET ....eeveeeeeeee et e e e e e e e e e e s 342

8. Automation PC 810 mit Windows Embedded Standard 7 .........ccceevveveeeereeeeeeeeeieeeeeeenns 343
LS I [T T=T0 1= o= PR PP 343
8.2 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7) ........ccccoccveeeeiiiiieee e v 344

S TRC I 111 ¢= 1= L1 o] o S UPURPRN 345
T =Y oYY N 345
8.4.1 TOUCNSCIEENIIEIDET ...t e e e e e e e 345

9. Automation PC 810 Mit WINAOWS CE .....eeeeieiiiiieeieee et ee e ee e e e e naeaes 346
LS I [ T=T0 1= o= PR PP 346
9.2 Features WINAOWS CE 6.0 ........ccciiiiiiiiiiiiieeeee ettt rerre e e e e e e e e e e e e e s e e sennnansnsnnneees 347
9.3 Was Wird DENOTIGE? .....eeiiieiiiee ettt 348

Lo B [ g1y 7= 1| F=1 (o] o S 348
9.4.1 B&R Embedded OS INSTAlIEr ......eeeieeeeeeeeeee et 348

10. Automation PC 810 mit Automation RUNtIME .........uuvermieviiiiiiiiiiieeee e 349
10.1 AlIgEMEINES ..o e e s 349

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33 13



Inhaltsverzeichnis

10.2 Automation Runtime WIindows (ARWIN) .....cooieiiiiiiiiiei e 349
10.3 Automation Runtime Embedded (AREMD) ......cccveiiiiiiiiiiiie e 349
11. B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center ........ccccvviieeneeneenieeneenene 350
111 FUNKEONEN <.t e e 351
11,2 INSLAlATION ... s 352
11.3 SDL Equalizer EiNStElIUNG .....cooiuiiiiiiii e e 353
11.4 USV Parametri€runNg .......ooooieiiiiiieeeiie ettt sttt sba e sne e sanee s 354
11.4.1 Installation des USV Dienstes flr die B&R APC Add-on USV ........cccccceveiieennee 355
11.4.2 Statuswerte der USV anzeigen .........oocveieiiiieiie it 355
11.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten ..........ccccooveeiiniiiiiiiscenec e 357
11.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualisieren ...........ccocceeceeieiiieneenen e 358
11.4.5 Batterieeinstellungen der USV sichern ... 359
11.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren ..........cccccceveiiiiiinieeenieeeniece 359
11.4.7 Weitere USV Einstellungen &ndern ... 361
11.4.8 Ablauf bei einem Powerfail ..........cccoiiiiiiii e 363
Kapitel 5: Normen und Zulassungen ..........ccccceecmmmmmmmmmnnnnnnneenns 365
1. Gultige europdische Richtlinien
2. NOrmenUbErSIiCNT ......ccociiiiii
3. Stéraussendungsanforderungen (EmisSSion) .........ccooceiiiiiiiiiiiiin i 367
3.1 Netzgebundene EMISSION .......ccoiiiiiiiiiiieiii e 368
3.2 Stéraussendung, Elektromagnetische Strahlung ..........cccocviiiiiiiiiinen e 369
4. Storfestigkeitsanforderung (IMMUNITAL) ......oceviiiiiiiii e 370
4.1 Elektrostatische Entladung (ESD) .......coooiiiiiiiiiiiie e 371
4.2 Hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld) ..o, 371
4.3 Schnelle transiente elektrische StorgréBen (BUrst) ........occvveeiieniieeiiieeeee e 371
4.4 StOBSPANNUNGEN (SUMGE) ..ueiiiiiiiiiiieeite ettt ettt ettt ettt e e e e neeseeas 372
4.5 Leitungsgeflnrte StOrgrofBEN .........ccecieiiieiieie ettt 372
4.6 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen ............ccccceiiiiiinicieccicciee, 373
4.7 Spannungseinbriche, -schwankungen und Kurzzeitunterbrechungen ....................... 373
4.8 Gedampfte SChWINQUNGEN .....coouiiiiiiiie e e 373
5. Mechanische BediNQUNQEN ..o 374
5.1 Vibration BErED ........cooiiiiiiie e e 374
5.2 Vibration Transport (VEMPACKL) ........ccueeiieiiiiiieieeree et 375
5.3 SCNOCK BEIMED ...ttt 375
5.4 Schock Transport (VEIPACKL) ....c.eviieiiiiiiiiee ettt e e e e 375
LI ] o] o] = 11 =Y o PRSP 375
5.6 Freier Fall (VErPACKL) .....c..eviiieeiieie et 376
(ST (LT aqF=TeT=To [T To U g o =T o PRSPPI 377
6.1 WOrst Case Betrieh .........oouiiiiiii e 377
6.2 TroCKENE WABIME .....eiiiiiiei et e e 377
6.3 Trockene KEIE .......ccooiiiiiii 377
6.4 Grof3e TemperaturSChWanKUNGEN .........c..ciiiieiiiiiie et 378
6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb ...........ccccoiiiiiiiiii e, 378
6.6 Feuchte WArme zyKIiSCh .......coooiiiiee e 378
6.7 Feuchte WArme Konstant (LAgEr) ......ccoueiuieiieiiieiierieee et 378

14 Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Inhaltsverzeichnis

0= 1 (o1 1= ¢ 01T | PSRRI 379
7.1 Erdungswiderstand ..o 379
7.2 1S0latioNSWIAEISTANG .........eiiiiiiieiee ettt et e e e e 380
7.3 HOCNSPANNUNG ...oeiiiiii ettt s e e e e nnne e sneeean 380
A R 1=t 5] o = o] o 1¥ T IR OO P ORI 380
7.5 ADIEITSIIOM ..ot 381
7.8 UDEIIAST ..voeieerecicieti b 381
A 4l = = 18 (=Y 1[0 1= 1= S PR USPRRR 381
7.8 SPanNUNGSDEIEICH .....ciiiiiiiiie e bbb 381

8. SONStIGE PrUfUNGEN ...ttt et n e nee e e 382
8.1 SCNULZAI ...ttt e bt e e e bt e e s sate e e snneeeaaeeeeas 382

9. Internationale ZulasSSUNGEN ..........cccoviiiiiiiiiiii e 383

Kapitel 6: Zubehor ... 385

L IRLU L T=Y 1)1 SRR 385

2. TB103 3poliger SpannungsversorgungSStECKET ..........cceereirrierierieeniee e seee e 389
P N[0 T=T 0 T 1= PR PP 389
2.2 BeStelldaten ..o 389
2.3 Technische Daten ... 389

3. Ersatz CMOS Batterien .........oooiiiiiiiiiie ettt e et aa e 391
O T I = 1T (= o = (T o PR 391
3.2 TeChNISChE DAlEN ...ttt e e e ee e e e 391

O T v IR )1 (Y g 11 Y S SPRSR 392

5. DVI - Monitor Adapter 5AC900.1000-00 .......ccceiciirieeeiiiiiieeeeesieeeeeesrree e e s eerreeeeeeesnneeaeas 393
5.1 BeStelldaten .........coooiiiiiiiiiii 393

6. CompactFlash Karten 5CFCRD.XXXX-04 ........ccccoiiiiiiiiiiiiiieiis e 394
Lo I [T =T 1= 1= PP PPRP PRI 394
6.2 BESTEIAAIEN ... e 394
6.3 TeChNISChE DAEN ...t e e e 395

6.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm .........ccocooiiiiiiiin e 397
6.4 ADIMESSUNGEN ....eiiiiiiiitie ettt e e e e e e e et e e st et e e s e e e e e e e e aarer e e e e aannreeeenanns 397
LSSl = 1T o] 10 0 =g GRS UPRRPR 398

7. CompactFlash Karten 5CFCRD.XXXX-03 ........oooiiiiiiiiie e 399
8 I A\ [ T=T0 1= 1= PRSPPI 399
7.2 BeSIelldaten ... 399
7.3 TechniSChe DAten ...t 400

7.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm .........ccoceeiiiiiiiiii e 402
7.4 ADMESSUNGEIN ..ottt s s sa e s s sa e s e s e b e e e sane e 402

8. USB Media Drive - BMDO00.USB2-01 ......ooioiieiiieeeiie e ciie e e seee e e e saeeeeeeee e 403
8.1 BeSTEllAAEN ... e e a e 403
8.2 FRAIUIES ...ttt e e et ane e 403
8.3 TechniSChe DAten ...t 404
8.4 ADIMESSUNGEN ....eiiieii ittt e e ettt e e e et e e sttt e e s e e et e e e enrer e e e e e nnneeeenanns 406
8.5 Abmessungen mit FrontkIappe ..........cooieiiiiiiiiie e 407

8.5.1 Einbau in WanddurchbriChe .............ooi e 407
8.6 LIieferumfang .......oooiieeeee e 408

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33 15



Inhaltsverzeichnis

8.7 SCNIMSTEIIEN ... e e e 408
8.8 MONLAGE ... e 408
SRS i I g o= T | =T 1= o PSPPSR 408
8.9 Frontklappe 5A5003.03 fiir das USB Media Drive ...........ccccoviiiiieiiiicie e 409
8.9.1 TeChniSChe Daten .........eiiiiieie e 409
8.9.2 ADMESSUNGEN ...coiiiiiiiiiie ittt e et e et e e s et e e e e e st e e e e e s b e e e e s s nnr e e e e e aannreeeean 409
BL9.83 MONTAGE ...eeieiieiiiiiie ettt e e e s 410
8.9.4 Einbau in WanddurchbrlChe ...........coceeiiiiiiiie e 410
9. USB MEMOIY SHCK .....veieieiii ittt ettt ettt et s ne e e et e nne e sane e 411
LS I [ =T 1= = PRSPPI 411
9.2 BESTEIAAEN ... e 411
9.3 Technische Daten SMMUSB.2048-00 ..........ccceciieiiiiiieeiie e 412
9.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm ..o 413
9.4 Technische Daten SMMUSB.2048-01 ......ccccciiiiiieiiiieeiie e e e 414
9.4.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm ... 415
10. B&R Automation RUNtime DONGIE ........ooiiiiiiiei e 416
10.1 AlIgEMEINES ..o e e e s 416
10.2 BeStelldaten .........oooiiiiiiici 416
11. Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV ... 417
11,1 BESTEIIAAIEN ..o 418
T1.2 FRAMUIES ...ttt ettt e e ettt e e e e e e e e e e e e annre e e e e e snnaeeeaeeaannes 418
11.3 Was Wird DenOUGL? .....oooieiiii e 418
11.4 EiNZEIKOMPONENTEN ....eoiiiiiiiii e 419
11.4.1 Add-on USV Modul 5ACB600.UPSI-00 ........cccccemmimriiiiiniienni e 419
11.4.2 Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 .........ccccoieiiiiiiiiieiriesie e 421
11.4.3 USV Verbindungskabel
B2 1= 4 (= RSP
12.1 Bestelldaten und kurze technische UDersicht ...........ccccoecueueueeeceeveieeeeceeeeeeeevenennns 426
12.1.1 Einphasige Netzteile ... 426
12.1.2 Dreiphasige NetzZteile .........coooeiiiiiiiii e 427
18 PCLKAMEN ..ot sne e s e ene e nree e 428
13.1 PCI Ethernet Card 10/100 1Port - BACPCLETHT-01 ...cocviiiiiiiiiieeeeeee e 428
13.1.1 BeStelldaten ......occooiiieeeeeee e 428
13.1.2 TeChNiSChe Daten ........cooociiiii e e 429
LRI IR I =11 1= €101 o] oo o AT OT PP 429
13.1.4 ADMESSUNGEN ...ttt e e e e e e e s e nn e e e e e nnre e e e e aannnee 430
13.2 PCI Ethernet Card 10/100 - SACPCLETHS-01 ....ociiiiiiiiieeri e 431
13.2.1 BESTEIlAAtEN ... e 431
13.2.2 TechniSChe Daten .........cooiiiiiiiii e e 432
13.2.3 TreiDEISUPPOIT ...t e e 432
13.2.4 ADMESSUNGEN ...ttt sttt e er e s 433
T4 KADEI ... e et 434
14.1 DVI Kabel 5CADVIEOXXX=00 .....c.coiiriiriiiriieiieireeiie et 434
14.1.1 BeStelldaten .....coc.oiiiieeee s 434
14.1.2 TechnisSChe Daten .........oooceiiiiiieee e e e 435
14.1.3 Biegeradiusspezifikation ...........ccocoeeiiiiiiiiee e 435
14.1.4 AMESSUNGEN ettt e s e s st e s e s sn e s ene e nanes 436

16 Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Inhaltsverzeichnis

14.1.5 Lieferumfang ..o s 436
14.1.6 Kabelbelegung ... s 437
14.2 SDL Kabel 5CASDL.OXXX-00 ...cccuiiiiiiiieriiesiieeieeiee e seesae e b e saeesnseesneeeneennas 438
14.2.1 BESIEllAAtEN .....ooeeiiieee e e 438
14.2.2 TechniSChe Daten .......oooueiiiiii et 439
14.2.3 Biegeradiusspezifikation ..........cccoiieiiiiiie i 439
14.2.4 ADMESSUNGEN ....eiiiiiiiiiiiee ettt e et e e e s e e e e e e e e e e e e nnr e e e e e s annreeeeeeannnee 440
14.2.5 Lieferumfang ... 440
14.2.6 KabelDelegUNG .....ooiiiieie e e e 441
14.3 SDL Kabel mit 45° Stecker 5CASDL.OXXX-01 ....ooiviiiiiiieeriiierieeniee e 442
14.3.1 BeStelldaten ... 442
14.3.2 Technische Daten ..........ccccciiiiiiiiiii e 443
14.3.3 Biegeradiusspezifikation ...........ccoceiiiiiiiiii 443
14.3.4 ADMESSUNGEN ..ottt e 444
14.3.5 LIeferumfang ........ooooie e e 444
14.3.6 KabelDelegUNQ .....oooiieiieee e e 445
14.4 SDL Kabel flex BCASDL.OXXX-03 ......cccuieiierieiieiereeiee sttt 446
14.4.1 Bestelldaten ... 446
14.4.2 Technische Daten ..o 447
14.4.3 Biegeradiusspezifikation ............ccooieiiiiiiiiieci e 448
14.4.4 ADMESSUNGEN ...cviiiiiieiiiie ettt e e s e e ene e e smn e e e nnn e e e eneeennnees 448
14.4.5 LIieferumfang ........ooooie e e e 449
14.4.6 AUDAU ..ot e e 449
14.4.7 KabelDEIEGUNG ....coiiiiiiiiiiee ettt e e 450
14.5 SDL Kabel flex mit Extender 5CASDL.OX00-13 ......cccoeiiiiiiieniieireeree e 451
14.5.1 BESTEIAAEN ..o e 451
14.5.2 TechniSChe Daten .........cooiiiiiiiiiiee e e 451
14.5.3 Biegeradiusspezifikation ...........cccoooeeeiiiie e 453
14.5.4 ADMESSUNGEN ..ttt s e s 453
14.5.5 LIefErumfang .....cc.uoi it 453
14.5.6 KabeIbeIEQUNG .....eiiiiiiiiiiei et e e 454
14.6 RS2B2 KADE! ....eeeiiiiieieeieee ettt st et 455
14.6.1 BeSelldaten .......oooiiiiiiee e e 455
14.6.2 TechniSChe DAaten .........cooiiiiiiiiiieeee e e 455
14.6.3 LIEferumfang ......coocuiiiieiiieeee e 455
14.6.4 KabelbelEeQUNG .....eeiiiiiiiieei et e e e 456
T4.7 USB KADEI ...ttt e st 457
14.7.1 BESTEIAAEN ... e 457
14.7.2 TechniSChe DAaten .........cooiiiiiiiiie e e 457
14.7.3 LIeferumfang ......cooo oo 457
14.7.4 KabeIDEIEGUNG ...t e 458
14.8 APC810 Versorgungskabel intern 5CAMSC.0001-00 .......cccccuveriierrrieeeniieeenieee e 459
14.8.1 Bestelldaten ... 459
14.8.2 TeChNiSChe Daten .........cooiiiiiiiiee e e 459
15. HDD Ersatzdiskablage SAC801.FRAM-00 ........cccciriiiiiiiiieie e 460
15.1 BeSLEIIAAIEN ..o 460
15.2 ADMESSUNGEN ...ttt e s e et s et sane e e ne e 461

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33 17



Inhaltsverzeichnis

16. Ready Relais 5AC801.RDYR-01 .....oooiiiiieiiiie et 462
16.1 BESLEIIAAIEN ..o 462
16.2 PINDEIEGUNG ..o s e e 462
16.3 LIEferUmFanG ...oceee i 463

17. HMI Drivers & Utilities DVD 5SWHMI.0000-00 .......cccciviemieereiiieeneenreesiee e esree e 464

Kapitel 7: Wartung / Instandhaltung .........cccooommiiiiiiicccmnniniiiinnns 469

1. BatteriEWECRSEI ... e e 469
1.7 VOIQANGSWEISE .....eeiiiieieiieie ettt sr e e e s e e s n e s amn e e s an e e e ne e e nnnes 470

2. Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch .........c.ccociiiiiiiiiiiiieee 472

3. Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzw. -tausch ..........ccccociiiiiiiie e 473
3.1 VOIQANGSWEISE ....eeeeeieiiiiiieee ettt e ettt e e e e e e s et e e e e aanb e e e e s e st e e e e e snnneeeeeaan 473

4. Slide-in compact Adapter MONTAGE ........cooiiiiiiiiiiiiiee e e e 474
4.1 VOIQANGSWEISE ...ttt a e s s sre e s 474

5. LUfter Kit EiNDau / TAUSCR ..c.uiiiiiiie ettt 476

6. Montage des USV MOAUIS ........ooiiiiiiiiiiiee ettt s ne e nnee e 478
6.1 Montage ohne montiertem Add-on Schnittstellenmodul ............cccccoviiiiiniiniiieneenee 478

6.1.1 APCB10 1 Card SIOt ......ccceeiriiiiieieesrie et 478
6.1.2 APC810 2 und 3 Card SIOt .......ccociiiiiiiieie e e 480
6.1.3 APCB10 5 Card SIOt ......cocueeiiiiiieieesiie ettt e s st 483
6.2 Montage mit montiertem Add-on Schnittstellenmodul ...........cccooiiiiiniiniieniceee 485
6.2.1 APCB10 1 Card SIOt .....ccceeeiiiiiiieie ettt 485
6.2.2 APC810 2 Und 3 Card SIOt .......c.ceriiriieiieeie et 487
6.2.3 APCB10 5 Card SIOt ......ccceeriiiiiiiieeiie et 489

7. SeitendeckeldemMONTAgE .......ooiiiiiiiiii e e 491
7.1 APC810 Mit 1 Card SIOt .....cueiiiiiieiiiee e 491
7.2 APC810 Mit 2 UNd 3 Card SIOt ......cccceiiiiiiieriere e s 491
7.3 APC810 Mit 5 Card SIOt ......coiiuiiiiiiieerie et 492

8. AP LINK MONTAGE .. .eeiiiiiiiiiii et 493

9. Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1 .......ccvviciiiiiiiiceeec e 494
9.1 VOorgangsWeiSe TAUSCH .....cccoiiiiiiiiiiiieee e e e 494

10. Montage der HDD Ersatzdiskablage ...........ccocooiiiiiiiiiic e 496

11. Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz .........c..cccooveiiiiiiiennieniee 497

ANhang A ... —————— 499

1. TemperatursenSOrPOSITIONEN .....ccoviiiiiiiiii i es 499

2. Maintenance Controller Extended (MTCX) .....cccuviiieeiiiiiiee et ee e e e saeee e 500
2.1 Temperaturiberwachung LUfterregelung ..........cccoocioiiiiiicccic e 501

3. Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard ............cccocoovviiiiiieiiiennns 502

4. B&R Key Editor INformationen ............ccoiiiiiiiiiee e 503

5. B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit ..........ccccooiiiiieiiinniccieenee 505

6. B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK .....ccooviiiiiiiiiee et 507

7. GOSSAN ..ttt sh et 509

18 Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Allgemeines * Handbuchhistorie

Kapitel 1 » Allgemeines

1. Handbuchhistorie

Version Datum l'\nderung
0.10 Preliminary 20.11.2007 - Erste Version
0.20 Preliminary 11.01.2008 - Textdnderung beim Systemeinheitenkurztext

- Textdnderung auf 945GME (statt 945GM)

- 256 MB Hauptspeicher entfernt.

- 5AC801.ADAS-00 und 5AC801.HDDS-00 ergénzt.

- Zubehdr ergénzt.

- Ready Relais 5AC801.RDYR-00, SATA RAID Controller, Lufter Kit, IF Optionen, Ersatz Luftfilter
ergénzt.

- BIOS Beschreibung erganzt.

0.30 Preliminary 31.01.2008 - Fehler bei der Konfiguration behoben.

- BIOS Defaultprofile ergénzt. .

- Namensanderung von APC810 auf APC800 und Best. Nr. Anderung.
- Technische Daten des Gesamtgerates ergénzt.

- Anschlussbeispiele erganzt.

- Probleme und Eigenheiten des ersten Fertigungsloses erganzt.

0.40 Preliminary 11.04.2008 - Probleme und Eigenheiten des ersten Fertigungsloses tiberarbeitet.

- Abschnitt "Temperatursensorpositionen", auf Seite 499 in Kapitel Anhang A ergénzt.
- "Umgebungstemperaturen”, auf Seite 65 ergénzt.

- Systemeinheit mit 1 Card Slot ergénzt.

- Inhaltliche Anderungen (speziell im Kapitel Wartung / Instandhaltung).

- BIOS Beschreibung fir die Version 1.10 Uberarbeitet.

0.41 Preliminary 09.05.2008 - Grafikkorrekturen bei ,Umgebungstemperaturen mit und ohne Lfter Kit*.

- MaBangaben des 1 und 2 Card Slot Gesamtgerétes um den Kihlkdrper 5AC801.HS00-01 erwei-
tert.

- Abschnitt Leistungshaushalt ergénzt.

- Serialnummernaufkleberinformationen ergénzt.

- Abschnitt Automation PC 810 mit Windows XP Professional und Windows XP Embedded ergénzt.

- Abschnitt Automation Device Interface (ADI) erweitert.

-5 Card Slot Variante ergénzt.

- Bohrschablonen um 5 Card Slot Variante erweitert.

- Abschnitt "Anschluss von USB Peripheriegeraten", auf Seite 229Anschluss von USB Peripherie-
geraten ergénzt.

- Indexerweiterung

0.42 Preliminary 29.05.2008 - Informationen zur Einbaulage (senkrecht, waagrecht) in Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ergénzt.

- Umgebungstemperaturangaben mit und ohne Lifter Kit bzgl. Einbaulage (senkrecht, waagrecht)
erweitert.

- Fehlerkorrektur (Bestellnummem Lifter Kits) in der Abbildung 4 "Konfiguration Laufwerke, Softwa-
re, Zubehor', auf Seite 44.

- Fehlerkorrektur (Pinbelegung) in der Tabelle 29 "Spannungsversorgungsanschluss Power 24
VDC', auf Seite 90.

- Slide-in Slot 2 Beschreibung Uberarbeitet.

- Slide-in DVD Brenner 5AC801.DVRS-00 ergénzt.

- Lofter Kit fr die 5 Card Slot Variante (5PC810.FA05-00) ergénzt.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Version

Datum

Anderung

- Echtzeituhr (RTC) Angaben ergénzt.

1.00

10.07.2008

- Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler.

- Blockschaltbilder aller Systemeinheiten in Abhé&ngigkeit der Buseinheit ergénzt (siehe Abschnitt
"Blockschaltbilder", auf Seite 82).

- Beschreibung des Add-on Schnittstellenmoduls 5AC600.485I-00 erweitert.

1.10

12.09.2008

- Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler.

- Werte des Einschaltstroms geandert (wegen neuem Netzteil).

- PCI Ethernetkarten 5ACPCI.ETH1-01und 5ACPCI.ETH3-01 erganzt.

- Stromaufnahme von bisher 1..5A auf 1..6A geéndert.

- Manual auf den maximalen Wert von 130W angepasst.

- Neues Kapitel ,Normen und Zulassungen” hinzugefigt.

- Luftfeuchtigkeitsangaben ergénzt siehe Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72.

- User ID néher beschrieben.

- Best.Nr. fiir Windows XP mit SP3 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER,
5SWWXP.0600-MUL ergénzt.

- Minimale Umgebungstemperaturangaben hinzugefigt.

- Versorgungskabel intern 5CAMSC.0001-00 (fir externen Verbraucher am PCI Steckplatz) erganzt.

- Konfiguration eines SATA RAID Controllers von Kapitel Software nach Kapitel Inbetriebnahme ver-
schoben.

- Fehlerkorrektur bei 5PC810.FA05-00 (Seite 172).

- BIOS Einstellungen geéndert (neue BIOS Version).

- Information zur Erstellung einer MS-DOS Startdiskette erganzt.

- Information zur Erstellung eines bootbaren USB Memory Sticks erganzt.

- Beschreibung B&R Key Editor erganzt.

- Ergénzung HMI Treiber & Utilities DVD.

- Beschreibung fiir den Betrieb als RS485 Schnittstelle des Add-on RS232/422/485 Interface Mo-
duls Uberarbeitet.

- Ergénzung ADI Control Center.

- Ergénzung Glossar.

- Ergénzung Seitendeckeldemonatge 5PC810.SX01-00 und 5PC810.SX05-00.

- Ergénzung zur Montage des USV Moduls (mit und ohne Add-on Schnittstellenmodul).

- Fehlerkorrektur des 3-phasigen Netzteils 40A (OPS340.1) bei den Bestellnummem auf Seite 29.

- Ergénzung 5 Card Slot Buseinheit.

- Korrektur einiger Temperatur-Luftfeuchtediagramme.

- Ergénzung Add-on Schnittstellensteckplatz.

- Beschreibung "Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard", auf Seite 502 ergénzt.

- Beschreibung "AP Link Montage", auf Seite 493 erganzt.

- Korrektur der Sicherung der Versorgungsspannung von 10A auf 15A auf Seite 90.

- Ergénzung der CMOS Profil Schalterstellung 2 auf Seite 104.

- Korrektur der Lebensdauer und der Umdrehungsgeschwindigkeit des Lifter Kits 5PC810.FA01-00.

- Ergénzung Temperaturiiberwachung Lifterregelung siehe Seite 501.

1.20

14.10.2009

- Topologiegrafik ergénzt.

- Korrektur der maximalen Umgebungstemperatur der Systemeinheit 5AC800.B945-02 in der Abbil-
dung auf Seite 66.

- Beschreibung des ,,Power Supply” in Kapitel 4 "Software" auf Seite 284 geéndert.

- HDD Ersatzablage zum Zubehér auf Seite 460 sowie deren Montage zum Kapitel 7 "Wartung / In-
standhaltung" auf Seite 496 ergénzt.

- Fehler in Abbildungs- und Tabellenverzeichnis behoben.

- Fehler im Temperatur Luftfeuchtediagramm von SATA RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-03 und
SATA RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-04 behoben.

- ADI Development Kit gedndert.

- Tabelle fiir die maximale Umgebungstemperatur fiir die Kuhlkdrper 5AC801.HS00-00 > Rev. DO
und 5AC801.HS00-01 > Rev. DO hinzugefigt.

- PCIE Port (ETH2) und PCIE Port (ETH1) BIOS-Beschreibung ergénzt.

-950000.08-010, 950000.08-020, 950000.09-090 abgekiindigt.

- Informationen zum Firmwareupgrade aktualisiert.

Tabelle 1: Handbuchhistorie (Forts.)
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Version

Datum

Anderung

- CMOS-Profil 3 (5PC820.SX01-00) hinzugeftigt - néhere Informatio7nen zum CMOS-Profil sind im
APC820 Anwenderhandbuch nachzulesen.

- Abschnitt 2.7 "Umweltgerechte Entsorgung” in Kapitel 1 "Allgemeines" ergénzt.

- Neuen Lufter Kit 5PC810.FA02-01 APC810 2 Slot hinzugefiigt.

- PCI Bus Typ bei den Buseinheiten hinzugefiigt.

- BIOS Defaulteinstellungen fir FDC/LPT/COM Ports ergénzt.

- Lieferumfang des USB Memory Sticks entfernt.

- Bild der Silicon Systems CompactFlash aktualisiert.

- L2 Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache

- B&R CompactFlash Karten ergénzt.

- Technische Daten der Silicon Systems CFs liberarbeitet.

- Abschnitt 1.11 "Ressourcenaufteilung", auf Seite 308 ergénzt.

- 4.1.1 "Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5SACPCI.RAIC-03", auf Seite 332 erganzt.

- Neue "Slide-in compact SSD - 5AC801.SSDI-00", auf Seite 132 ergénzt.

- BIOS-Einstellungen auf Version V1.14 aktualisiert.

- Die Tabellen ,CPU Board Softwarestande® und ,Automation Panel Link Softwarestinde* aus dem

Abschnitt 2.1 "BIOS Upgrade" wurden entfernt.

- Abmessungen der Slide-in und Slide-in compact Geréte geandert - jetztige Abmessungen bezie-

hen sich auf die gesamte Mechanik der Gerate.

- Mechanische Eigenschaften zu den Produkten 5AC801.DVDS-00 und 5AC801.DVRS-00 ergénzt.

- Betriebssyteme 5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-ENG und 5SWWXP.0500-MUL ergénzt.

- Abschnitt 9.4 ,Erzeugung eines bootbaren (bootable) USB Memory Sticks* entfernt.

- Im Kapitel 4 "Software" die Abschnitte 1.12 ,BIOS Upgrade®, 1.13 ,Firmwareupgrade” und 1.14

,MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP* in den Abschnitt 2 "Upgradeinformationen" ver-

schoben und aktualisiert.

- Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt 2.4 "So erstellen Sie einen bootfahigen USB Memory Stick

fiir B&R Upgrade Files", auf Seite 325 erganzt.

- Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt 2.5 "So erstellen Sie eine bootféhige CompactFlash Karte

fiir B&R Upgrade Files", auf Seite 327 ergénzt.

- Angaben zu den mdglichen Aufldsungen in den Technischen Daten der CPU Boards erganzt.

- Abschnitt 1.10 "BIOS Fehlersignale (Beep Codes)" im Kapitel 4 "Software" ergénzt.

- Installationstext von Windows XP Professional gedndert.

- Abschnitt 1 "Temperatursensorpositionen", auf Seite 499 ge&ndert.

- Informationen zu B&R Key Editor aktualisiert.

- Abschnitt 3 "Automation PC 810 mit MS-DOS", auf Seite 329 ergénzt.

- Chipset der Technischen Daten des CPU Board auf Seite 117 korrigiert.

- Tabellentext der Technischen Daten des Hard Disk Adapters auf Seite 136 korrigiert.

- Information auf Seite 185 erganzt.

- Tabelle 132 "Linkbaugruppen fiir die Konfiguration: 6 AP900 und 2 AP800 tiber SDL und SDL (op-

tional)", auf Seite 227 korrigiert.

- Hex-Bereich in der Tabelle 188 "RAM-Adressbelegung’, auf Seite 308 ergénzt.

- Ersatz CMOS Batterien 0AC201.9 durch 0AC201.91 ersetzt.

- CPU Board 5PC800.B945-05 ergénzt.

- Abschnitt 2.6 "Luftfeuchtigkeitsangaben’, auf Seite 72 iiberarbeitet.

16.09.2010

- Die Systemeinheit 5PC810.SX03-00, die Buseinheit 5PC810.BX03-00, den Lufter Kit
5PC810.FA03-00 und den Ersatzlifter 5AC801.FA03-00 ergénzt.

- Abschnitt 7 "Automation PC 810 mit Windows Embedded Standard 2009", auf Seite 340 erganzt.

- Abschnitt 11 "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center", auf Seite 350 aktualisiert.

- Kapitel 5 "Normen und Zulassungen", auf Seite 365 Uberarbeitet.

- B&R CompactFlash 16 GByte (SCFCRD.016G-04) ergénzt.

- Abschnitt 7 "Bekannte Probleme / Eigenheiten", auf Seite 240 wurde um einen Punkt erweitert.

- Abschnitt 14 "Kabel", auf Seite 434 im Kapitel 6 "Zubehdr" ergénzt.

- B&R ID Codes der Systemeinheiten ergénzt.

- Anschnitt 9 "Automation PC 810 mit Windows CE", auf Seite 346 (5SWWCE.0826-ENG) ergénzt.

- B&R USB Memory Stick im Kapitel 6 "Zubehdr" auf Seite 414 erganzt.

- CPU Boards 5PC800.B945-10, 5PC800.8945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.8945-13,

5PC800.B945-14 wurden ergénzt.

- Technisches Datum ,Remanente Variablen fiir AR (Automation Runtime) im Power Fail Mode* bei

den APC810 Systemeinheiten ergénzt.

- Abschnitt 5 "Automation PC 810 mit Windows 7", auf Seite 334 erganzt.

Tabelle 1: Handbuchhistorie (Forts.)
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Anderung

- Abschnitt 11 "Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV", auf Seite 417 (iberarbeitet.

1.31

15.10.2010

- Ready Relais 5AC801.RDYR-01 im Kapitel 6 "Zubehdr" ergénzt.
- Abschnitt 11 "Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz', auf Seite 497 im Kapitel
7 "Wartung / Instandhaltung" ergénzt.

1.32

02.11.2010

- "Slide-in compact HDD 250GB - 5AC801.HDDI-03", auf Seite 129 erganzt.

- "PCI SATA RAID 2 x 250 GB - 5ACPCI.RAIC-05", auf Seite 161 ergénzt.

- "Ersatz SATA HDD 250 GB - 5SMMHDD.0250-00", auf Seite 165 ergénzt.

- Abbildung "Konfiguration Laufwerke, Software, Zubehér", auf Seite 44 liberarbeitet.

- 5AC801.HDDI-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5MMHDD.0250-00 in den Abbildungen zu Umgebungs-
temperaturen (Seite 66 bis 70) und in Tabelle "Ubersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkom-
ponenten", auf Seite 72 ergénzt.

1.33

27.05.2011

- Abschnitte
"Automation PC 810 mit Windows Embedded Standard 7", auf Seite 343,
"B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK", auf Seite 507,
"Automation PC 810 mit Automation Runtime", auf Seite 349,
und "B&R Automation Runtime Dongle", auf Seite 416 erganzt.
- BIOS Version aktualisiert (1.14 -> 1.17).
- Abschnitte
"B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center", auf Seite 350,
"B&R Key Editor Informationen", auf Seite 503,
"HMI Drivers & Utilities DVD 5SWHMI.0000-00", auf Seite 464
und 5 "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" iiberarbeitet.
- Buseinheit 5PC810.BX05-02 ergénzt in
Abbildung "5 Slot Buseinheiten”, auf Seite 116,
Tabelle "Technische Daten Buseinheiten", auf Seite 116,
Blockschaltbild "Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-02", auf Seite 89,
Abbildung "Konfiguration Grundsystem", auf Seite 43
und in Abbildungen zu "Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode", auf Seite 311.

- Chipset Information der "CPU Boards 945GME", auf Seite 117 korrigiert.
- Abbildung "Konfiguration Laufwerke, Software, Zubehér", auf Seite 44 liberarbeitet.

Tabelle 1: Handbuchhistorie (Forts.)
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2. Sicherheitshinweise

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobach-
tungsgerate (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbre-
chungsfreie Stromversorgung von B&R sind fir den gewdhnlichen Einsatz in der Industrie
entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und her-
gestellt fir einen Gebrauch, der verhadngnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicher-
stellung auBergewdhnlich hoher SicherheitsmaBnahmen zu Tod, Verletzung, schweren
physischen Beeintrachtigungen oder anderweitigem Verlust fihren kénnen. Solche stellen ins-
besondere die Verwendung bei der Uberwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von
Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei me-
dizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschadigt werden kén-
nen, sind entsprechend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung
¢ Elektrische Baugruppen mit Gehduse

... bendtigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben
(siehe "Elektrische Baugruppen mit Geh&use").

¢ Elektrische Baugruppen ohne Gehduse
... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschiitzt.

2.2.2 Vorschriften fiir die ESD- gerechte Handhabung
Elektrische Baugruppen mit Gehduse

¢ Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berthren.
* Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berthren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehause

Zusatzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehduse" gilt
¢ Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geréte, in die elekirische
Baugruppen eingebaut werden, missen geerdet sein.
e Baugruppen dirfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berthrt werden.

e Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfahiger Schaum-
stoff, etc.) ablegen.
Metallische Oberflachen sind keine geeigneten Ablageflédchen!
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* Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe)
sind zu vermeiden.

¢ Zu Monitoren oder Fernsehgeraten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten
werden.

e Messgerate und -vorrichtungen missen geerdet werden.

* Messspitzen von potenzialfreien Messgeraten sind vor der Messung kurzzeitig an geeig-
neten geerdeten Oberflachen zu entladen.

Einzelbauteile

e ESD- SchutzmaBnahmen fur Einzelbauteile sind bei B&R durchgéngig verwirklicht (leit-
fahige FuBbdden, Schuhe, Armbander, etc.).

Die erhéhten ESD- SchutzmaBnahmen firr Einzelbauteile sind fir das Handling von B&R Pro-
dukten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und MaBnahmen

Elektronische Geréate sind grundsatzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogram-
mierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerates bzw. einer Unterbrechungsfreien
Stromversorgung ist der Anwender selbst dafiir verantwortlich, dass angeschlossene Geréte,
wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von
Bedien- und Beobachtungsgeraten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC
(z.B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R
LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die fur die industriellen Steuerungen geltenden Sicher-
heitsmaBnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus etc.) gemaB den je-
weils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch fir
alle weiteren angeschlossenen Geréate wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dirfen nur durch qualifiziertes Fach-
personal ausgefuhrt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Auf-
stellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und Uber die ihrer
Téatigkeit entsprechenden Qualifikationen verfligen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhi-
tungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Doku-
mentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation
und Inbetriebnahme sorgfaltig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung muissen die Gerate vor unzulédssigen Beanspruchungen (mechani-
sche Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphare) geschiitzt werden.
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2.5 Montage

* Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und
Werkzeugen erfolgen.

* Die Montage der Geréate darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes
Fachpersonal erfolgen.

* Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhi-
tungsvorschriften sind zu beachten.

* Die elektrische Installation ist nach den einschlagigen Vorschriften durchzufiihren (z. B.
Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb

2.6.1 Schutz gegen Beriihren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobach-
tungsgerate und der Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte
Teile unter gefahrlichen Spannungen von ber 42 VDC stehen. Werden solche Teile beriihrt,
kann es zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von
Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schaden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobach-
tungsgerate sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass
das Geh&use ordnungsgemaf mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindun-
gen mussen auch angebracht werden, wenn das Bedien- und Beobachtungsgerat sowie die Un-
terbrechungsfreie Stromversorgung nur fiir Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig
betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsfuhrende Teile sicher abzudecken. Wahrend des Betriebes
mussen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeréten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mo-
bile Panels usw.) und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung
ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerat in dessen Funk-
tion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kithlung (Lufter), kann dadurch u.U.
keine ausreichende Kuhlung mehr gewéhrleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, kénnen diese ebenso zu Funktionsstérungen fuh-
ren. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - bei-
spielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang,
welche sehr schnell elektronische Bauteile beeintrachtigen bzw. schadigen kénnen. Ein Anzei-
chen fur aggressive Gase sind geschwarzte Kupferoberflachen und Kabelenden in vorhandenen
Installationen.
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Bei Betrieb in Rdumen mit funktionsgefdhrdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind
Bedien- und Beobachtungsgerate, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsméasi-
gem Einbau (z.B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtig-
keit geschiitzt. Ruckseitig jedoch mussen alle Gerdte gegen das Eindringen von Staub und
Feuchtigkeit geschiitzt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten Zeitabstanden zu
entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schéadliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datentrager (z.B. Diskette,
CD-ROM, USB Memory Stick, usw.) oder Uber Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle
Geféhrdung fir das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Ge-
fahren abzuwenden und durch entsprechende MaBnahmen wie z.B. Virenschutzprogramme,
Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswirdigen Quellen einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgerate und
die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt
so gering wie moglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Gerate einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugefihrt werden kénnen, ist es
notwendig, die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil Entsorgung

Speicherprogrammierbare Steuerungen Elektronik Recycling
Bedien- und Beobachtungsgeréte
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Kabel
Karton/Papier Verpackung Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemaf den jeweils gultigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.
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3. Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis Beschreibung
Gefahr! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.
Vorsicht! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder
groBer Sachschéden.
Warnung! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder von
Sachschéden.
Information: Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Tabelle 3: Gestaltung von Sicherheitshinweisen

4. Richtlinien

Fur alle BemaBungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.)
sind die europdischen BemafBungsnormen guiltig.
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5. Bestellnummern

5.1 Systemeinheiten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5PC810.5X01-00 APC810 System 1CS") 1512
APC810 Systemeinheit 1 Card Slot (PCI, PCI Express, abhangig vom Bus) 1 Slide-in com- siehe Seite 45
pact Steckplatz fir Laufwerk, 2 CompactFlash Steckplatze; Smart Display Link/DVI/Monitor,
Anschliisse fiir 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC.
5PC810.5X02-00 APC810 System 2CS") 2512 1LS%)
APC810 Systemeinheit 2 Card Slots (PCI, PCI Express, abhangig vom Bus) 1 Slot fir Auto-
mation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact Steckplatz und 1 Slide-in Steckplatz fir siehe Seite 50
Laufwerke, 2 CompactFlash Steckplétze; Smart Display Link/DVI/Monitor, Anschliisse fiir 2x
RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC.
5PC810.5X03-00 APC810 System 3CS" 2512 1LS?
APC810 Systemeinheit 3 Slots (PCI Express, PCI, abhéngig vom Bus); 1 Slot fir Automation
Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display siehe Seite 55
Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC
(Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)
5PC810.5X05-00 APC810 System 5CS") 3512 1LSY)
APC810 Systemeinheit 5 Card Slots (PCI, PCI Express, abhangig vom Bus) 1 Slot fir Auto-
mation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact Steckplatz und 2 Slide-in Steckplétze fir siehe Seite 60
Laufwerke, 2 CompactFlash Steckplétze; Smart Display Link/DVI/Monitor, Anschliisse fiir 2x
RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC.
Tabelle 4: Bestellnummern Systemeinheiten
1) Card Slot = PCI Slot: PCl oder PCI Express
2) Slide-in/Slide-in compact = Slide-in bzw. Slide-in compact Laufwerk Steckplatz
3) Link Slot = Steckplatz fir eine AP Link Steckkarte
5.2 Buseinheiten
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5PC810.BX01-00 APC810 Bus 1PCI siche Seite 115
APC810 Buseinheit mit einem PCI Steckplatz.
5PC810.BX01-01 APC810 Bus 1PCle.x4 . '
APC810 Buseinheit mit einem PCle Steckplatz. siee Seite 115
5PC810.BX02-00 APC810 Bus 2PCI . .
APC810 Buseinheit mit zwei PCI Steckplatzen. siehe Seite 115
5PC810.BX02-01 APC810 Bus 1PCI 1PCle.x4 . '
APCB810 Buseinheit mit einem PCl und einem PCle Steckplatz. siee Seite 115
5PC810.BX03-00 APC810 Bus 2PCI 1PCle.x4 siehe Saite 115
APC810 Buseinheit mit 2 PCI Steckplatzen und einem PCle Steckplatz
5PC810.BX05-00 APC810 Bus 4PCI 1PCle.x1 siehe Seite 115
APCB810 Buseinheit mit 4 PCI Steckplatzen und einem PCle Steckplatz
5PC810.BX05-01 APC810 Bus 2PCI 3PCle.x1 . .
APC810 Buseinheit mit 2 PCI Steckplétzen und 3 PCle Steckplétzen. siefe Seite 115

Tabelle 5: Bestellnummern Buseinheiten
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Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

5PC810.BX05-02

APC810 Bus 5PCI
APC810 Buseinheit mit 5 PCI Steckplétzen.

siehe Seite 115

Tabelle 5: Bestellnummern Buseinheiten (Forts.)

5.3 CPU Boards 945GME COM Express

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipset 945GME; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Modul

5PC800.8945-00 CPU Board Intel® Core™ Duo L2400, 1,66 GHz siehe Seite 117
667 MHz FSB, 2 MB L2 Cache; Chipset 945GME; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Modul

5PC800.8945-01 CPU Board Intel® Core™2 Duo L7400, 1,5 GHz siche Site 117
667 MHz FSB, 4 MB L2 Cache; Chipset 945GME; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR2 Modul

5PC800.8945-02 CPU Board Intel® Core™2 Duo U7500, 1,06 GHz siehe Seite 117
533 MHz FSB, 2 MB L2 Cache; Chipset 945GME; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Modul

5PC800.8945-03 CPU Board Intel® Celeron® M 423, 1,06 GHz siche Site 117
533 MHz FSB, 1 MB L2 Cache; Chipset 945GME; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR2 Modul

5PC800.B945-04 CPU Board Intel® Core™2 Duo T7400, 2,16 GHz siehe Seite 117
667 MHz FSB, 4 MB L2 Cache; Chipset 945GME; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Modul

5PC800.B945-05 CPU Board Intel® Atom™ N270, 1,6 GHz

siehe Seite 117

5PC800.B945-10

CPU Board Intel® Core™ Duo L2400, 1,66 GHz
667 MHz FSB, 2 MB L2 Cache; Chipset 945GME; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Modul

siehe Seite 117

5PC800.B945-11

CPU Board Intel® Core™2 Duo L7400, 1,5 GHz
667 MHz FSB, 4 MB L2 Cache; Chipset 945GME; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR2 Modul

siehe Seite 117

5PC800.B945-12

CPU Board Intel® Core™2 Duo U7500, 1,06 GHz
533 MHz FSB, 2 MB L2 Cache; Chipset 945GME; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Modul

siehe Seite 117

5PC800.B945-13

CPU Board Intel® Celeron® M 423, 1,06 GHz
533 MHz FSB, 1 MB L2 Cache; Chipset 945GME; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Modul

siehe Seite 117

5PC800.B945-14

CPU Board Intel® Core™2 Duo T7400, 2,16 GHz
667 MHz FSB, 4 MB L2 Cache; Chipset 945GME; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Modul

siehe Seite 117

5.4 Kiihlkorper

Tabelle 6: Bestellnummern CPU Boards 945GME

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5AC801.HS00-00 APC810 Kiihlkdrper
Kuhlkorper APC810 fiir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und siehe Seite 118
Celeron® M 423
5AC801.HS00-01 APCB810 Kiihlkorper T7400

Kuhlkdrper APC810 fiir CPU Board mit Dual Core Prozessor T7400

siehe Seite 118

5AC801.HS00-02

APCB810 Kiihlkérper 945GME N270
Kiihlkérper APC810 fiir CPU Board mit Atom Prozessor N270

siehe Seite 118

Tabelle 7: Bestellnummern Kiihlkérper
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5.5 Hauptspeicher

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 512MB PC2-5300 siche Saite 119
5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 1024MB PC2-5300 . ’

siehe Seite 119
5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 2048MB PC2-5300

siehe Seite 119

5.6 Laufwerke

Tabelle 8: Bestelinummern Hauptspeicher

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5AC801.ADAS-00 APC810 Slide-in compact Adapter
Adapter zum Betrieb von Slide-in compact Laufwerken in einem Slide-in Slot Laufwerksein- siehe Seite 136
schub (nur verwendbar im Slide-in Slot 1).
5AC801.HDDI-00 APC810 Slide-in compact HDD 40GB
40 GB SATA Hard Disk (Slide-in compact), 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbe- siehe Seite 120

reich.

5AC801.HDDI-01

APC810 Slide-in compact HDD 80GB
80 GB SATA Hard Disk (Slide-in compact), 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbe-
reich.

siehe Seite 123
Abgekiindigt seit 02/2008 Er-
satztyp 5AC801.HDDI-02

5AC801.HDDI-02

APC810 Slide-in compact HDD 160GB 24x7 ET

160 GB SATA Hard Disk (Slide-in compact), 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbe-

reich.

siehe Seite 126

5AC801.HDDI-03

APC810 Slide-In-C HDD 250GB (M5400.6)
250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact), 24/7 Hard Disk.

siehe Seite 129

5AC801.HDDS-00

APCB810 Slide-in HDD 40GB
40 GB SATA Hard Disk (Slide-in), 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich.

siehe Seite 137

5AC801.SSDI-00

APC810 Slide-in compact SSD 32GB (SLC)
32 GB SSD Laufwerk (Slide-in)

siehe Seite 132

5AC801.DVDS-00

APCB810 Slide-in DVD-ROM
DVD ROM Laufwerk (Slide-in)

siehe Seite 140

5AC801.DVRS-00

APC810 Slide-in DVD-R/RW
DVD-R/RW, DVD+R/RW Laufwerk (Slide-in)

siehe Seite 143

5ACPCI.RAIC-01

PCI SATA RAID System 2x60 GB
PCI Raid Controller + 2 x 60 GB SATA Hard Disk; benétigt einen freien PCI Slot.

siehe Seite 146
Abgekiindigt seit
07/2008

5ACPCI.RAIC-02

Ersatz SATA-HDD 60GB
Hard Disk 60 GB SATA, Ersatzteil fiir SACPCI.RAIC-01

siehe Seite 151

5ACPCI.RAIC-03

PCI SATA RAID System 2x160 GB
PCI Raid Controller + 2 x 160 GB SATA Hard Disk; benétigt einen freien PCI Slot.

siehe Seite 154

5ACPCI.RAIC-04

Ersatz SATA-HDD 160GB
Hard Disk 160 GB SATA, Ersatzteil fiir SACPCI.RAIC-03

siehe Seite 158

5ACPCI.RAIC-05

PCI RAID System SATA 2x250GB (M5400.6)
PCI Raid Controller + 2 x 250 GB SATA Hard Disk; benétigt einen freien PCI Slot.

siehe Seite 161

Tabelle 9: Bestellnummern Laufwerke
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Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

5MMHDD.0250-00

Ersatz SATA-HDD 250GB (M5400.6)
Hard Disk 250 GB SATA, Ersatzteil fiir SACPCI.RAIC-03 und 5ACPCI.RAIC-05.

siehe Seite 165

5.7 Lifter Kit

Tabelle 9: Bestellnummern Laufwerke (Forts.)

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

5PC810.FA01-00

APCB810 Liifter Kit, fiir Systemeinheit 5PC810.SX01-00
APCB810 Lufter Kit fiir Systemeinheit mit 1CS, besteht aus 3 Luftern (40x40x10)

siehe Seite 168

APCB810 Lufter Kit fiir Systemeinheit mit 5CS, besteht aus 3 Luftern (70x70x15)

5PC810.FA02-00 APCB810 Liifter Kit, fiir Systemeinheit 5PC810.5X02-00 siehe Seite 170

APC810 Liifter Kit fiir Systemeinheit mit 2CS, besteht aus 2 Liftern (70x70x15) Abgekundigt seit
04/2009

5PC810.FA02-01 APCB810 Liifter Kit, fiir Systemeinheit 5PC810.SX02-00 siehe Seite 170
APCB810 Lufter Kit fiir Systemeinheit mit 2CS, besteht aus 2 Liftern (70x70x15)

5PC810.FA03-00 APCB810 Liifter Kit, fiir Systemeinheit 5PC810.SX03-00 siche Site 170
APC810 Lifter Kit fiir Systemeinheit mit 3CS, besteht aus 2 Luftern (70x70x15)

5PC810.FA05-00 APC810 Lifter Kit, fiir Systemeinheit 5PC810.5X05-00

siehe Seite 172

Tabelle 10: Bestellnummern Lifter Kit

5.8 AP Link Steckkarten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

5AC801.SDL0-00

APC810 AP Link SDL Transmitter
Automation Panel Link Transmitter SDL

siehe Seite 173

5AC801.RDYR-00

APC810 Ready Relais
Ready Relais fir APC810

siehe Seite 176

Tabelle 11: Bestellnummer AP Link

5.9 Schnittstellenoptionen (IF Option)

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

5AC600.CANI-00

Add-on CAN Interface
CAN Interface fir den Einbau in einen APC620, APC800 oder PPC700.

siehe Seite 179

5AC600.4851-00

Add-on RS232/422/485 Interface

Add-on RS232/422/485 Interface fiir den Einbau in einen APC620, APC800 und PPC700.

siehe Seite 183

Tabelle 12: Bestellnummern Schnittstellenoptionen (IF Option)
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5.10 Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung

5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul
USV Modul fir Automation PC, Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batte- siehe Seite 417
rieeinheit (5SAC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5 Ah

USV Batteriesinneit i das Add-on USV Modul siehe Seite 417
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m siche Seite 417
Verbindungskabel zwischen Add-on USV Modul und USV Batterieeinheit; Lange 0,5 Meter
5CAUPS.0030-00 USV Kabel 3 m . .
Verbindungskabel zwischen Add-on USV Modul und USV Batterieeinheit; Ldnge 3 Meter slehe Seite 417
Tabelle 13: Bestellnummer Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5.11 Zubehor
5.11.1 Spannungsversorgungsstecker
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
0TB103.9 Stecker 24V 5.08 3p Schraubklemme
Steckverbinder 24VDC 3-polig, female. Schraubklemme, 3,31 mm2, Vibrationsschutz durch siehe Seite 389
Schraubflansch.
0TB103.91 Stecker 24V 5.08 3p Federzugklemme
Steckverbinder 24VDC 3-polig, female. Federzugklemme, 3,31 mm2, Vibrationsschutz durch siehe Seite 389
Schraubflansch.
Tabelle 14: Bestellnummern Spannungsversorgungsstecker
5.11.2 Batterien
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stk. siche Site 391
Lithium Batterien 4 Stiick, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithium Batterie 1 Stk. . ’
Lithium Batterie 1 Stiick, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle siefe Seite 391
Tabelle 15: Bestellnummern Batterien
5.11.3 CompactFlash Karten
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5CFCRD.0512-04 CompactFlash 512 MB B&R siche Site 304
CompactFlash Steckkarte mit 512 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.1024-04 CompactFlash 1024 MB B&R siehe Seite 394
CompactFlash Steckkarte mit 1024 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.2048-04 CompactFlash 2048 MB B&R siche Site 304
CompactFlash Steckkarte mit 2048 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

Tabelle 16: Bestellnummern CompactFlash Karten
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Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5CFCRD.4096-04 CompactFlash 4096 MB B&R siche Seite 394
CompactFlash Steckkarte mit 4096 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.8192-04 CompactFlash 8192 MB B&R siche Saite 394
CompactFlash Steckkarte mit 8192 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.016G-04 CompactFlash 16 GB B&R siche Site 304

CompactFlash Steckkarte mit 16 GB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MB SSI siche Saite 399
CompactFlash Steckkarte mit 64 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MB SSI siche Seite 399
CompactFlash Steckkarte mit 128 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MB SSI siche Saite 399
CompactFlash Steckkarte mit 256 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MB SSI siche Site 399
CompactFlash Steckkarte mit 512 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1024 MB SSI siche Saite 399
CompactFlash Steckkarte mit 1024 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2048 MB SSI siche Seite 399
CompactFlash Steckkarte mit 2048 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4096 MB SSI siche Saite 399
CompactFlash Steckkarte mit 4096 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8192 MB SSI siche Seite 399
CompactFlash Steckkarte mit 8192 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
Tabelle 16: Bestellnummern CompactFlash Karten (Forts.)
5.11.4 USB Zubehor
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5MMUSB.2048-00 USB Memory Stick 2 GB SanDisk siche Saite 411
USB 2.0 Memory Stick 2 GB
5MMUSB.2048-01 USB Memory Stick 2 GB B&R . .
USB 2.0 Memory Stick 2 GB siee Seite 414
5MD900.USB2-01 USB 2.0 Drive DVD-RW/CD-RW FDD CF USB
USB 2.0 Laufwerkskombination; Bestehend aus DVD-R/RW/DVD+R/RW/CD-RW, FDD, siehe Seite 403
CompactFlash Slot (Typ 1), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B riickseitig); 24 VDC.
5A5003.03 Frontklappe fiir das USB Media Drive 5MD900.USB2-01 siehe Seite 409
Frontklappe fiir die Remote USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-01.
Tabelle 17: Bestellnummern USB Memory Sticks
5.11.5 Kabel
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5CADV1.0018-00 DVI-D Kabel 1,8 m . .
Kabel Single DVI-D/m:DVI-D/m; Lénge 1,8 m siefe Seite 434
5CADV1.0050-00 DVI-D Kabel 5 m siche Seite 434
Kabel Single DVI-D/m:DVI-D/m; Lange 5 m
Tabelle 18: Bestellnummern Kabel
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Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5CADV1.0100-00 DVI-D Kabel 10 m siche Seite 434
Kabel Single DVI-D/m:DVI-D/m; Lange 10 m
5CASDL.0018-00 SDL Kabel 1,8 m . .
SDL Kabel fiir starre Verlegungsart; Lange: 1,8 m siehe Seite 433
5CASDL.0018-01 SDL Kabel 1,8 m 45° siche Seite 442
SDL Kabel fiir starre Verlegungsart mit einseitigem 45° Stecker; Lange: 1,8 m
5CASDL.0018-03 SDL Kabel flex 1,8 m . .
SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart; Lange: 1,8 m siehe Seite 445
5CASDL.0050-00 SDL Kabel 5 m siche Seite 438
SDL Kabel fiir starre Verlegungsart; Lange: 5 m
5CASDL.0050-01 SDL Kabel 5 m 45° . .
SDL Kabel fiir starre Verlegungsart mit einseitigem 45° Stecker; L&dnge: 5 m slehe Seite 442
5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex 5 m siche Seite 446
SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart; Ldnge: 5 m
5CASDL.0100-00 SDL Kabel 10 m . .
SDL Kabel filir starre Verlegungsart; Lange: 10 m siehe Seite 433
5CASDL.0100-01 SDL Kabel 10 m 45° siche Seite 442
SDL Kabel fiir starre Verlegungsart mit einseitigem 45° Stecker; L&nge: 10 m
5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex 10 m . .
SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart; Ldnge: 10 m siehe Seite 448
5CASDL.0150-00 SDL Kabel 15 m siche Seite 438
SDL Kabel fiir starre Verlegungsart; Lange: 15 m
5CASDL.0150-01 SDL Kabel 15 m 45° . .
SDL Kabel fiir starre Verlegungsart mit einseitigem 45° Stecker; Lénge: 15 m slehe Seit 442
5CASDL.0150-03 SDL Kabel flex 15 m siche Seite 446
SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart; L4nge: 15 m
5CASDL.0200-00 SDL Kabel 20 m . .
SDL Kabel filir starre Verlegungsart; Lange: 20 m siehe Seite 438
5CASDL.0200-03 SDL Kabel flex 20 m siche Seite 446
SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart; Ldnge: 20 m
5CASDL.0250-00 SDL Kabel 25 m . .
SDL Kabel filir starre Verlegungsart; Lange: 25 m siehe Seite 433
5CASDL.0250-03 SDL Kabel flex 25 m siche Seite 446
SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart; Ldnge: 25 m
5CASDL.0300-00 SDL Kabel 30 m . .
SDL Kabel filir starre Verlegungsart; Lange: 30 m siee Seite 438
5CASDL.0300-03 SDL Kabel flex 30 m siche Seite 446
SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart; Ldnge: 30 m
5CASDL.0300-13 SDL Kabel flex mit Extender 30 m . .
SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart; Lange: 30 m siee Seite 451
5CASDL.0400-13 SDL Kabel flex mit Extender 40 m siche Saite 451
SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart; Ldnge: 40 m
9A0014.02 Kabel RS232 DB9/f:DB9/m 1,8 m
RS232 Verlangerungskabel, zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen; siehe Seite 455
Lange 1,8 m.
Tabelle 18: Bestellnummern Kabel (Forts.)
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Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
9A0014.05 Kabel RS232 DB9/f:DB9/m 5 m
RS232 Verlangerungskabel, zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen; siehe Seite 455
Lénge 5m
9A0014.10 Kabel RS232 DB9/f:DB9/m 10 m
RS232 Verlangerungskabel, zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen; siehe Seite 455
Lénge 10 m
5CAUSB.0018-00 Kabel USB 2.0 A/m:B/m 1,8 m . .
USB 2.0 Verbindungskabel: Stecker Typ A - Typ B; Lange 1,8 m siee Seite 457
5CAUSB.0050-00 Kabel USB 2.0 A/m:B/m 5 m siche Site 457
USB 2.0 Verbindungskabel; Stecker Typ A - Typ B; Lange 5 m
5CAMSC.0001-00 APC810 Versorgungskabel intern siehe Seite 459
Tabelle 18: Bestellnummern Kabel (Forts.)
5.11.6 PCI Karten
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 10/100 siche Seite 428
half size PCI Ethernet Karte, 1 Ethernet Anschluss
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 10/100 3port . )
half size PCI Ethenet Karte, 3 Ethernet Anschiiisse siehe Seite 431
Tabelle 19: Bestellnummern PCI Karten
5.11.7 Netzteile
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
0PS102.0 Netzteil, 1-phasig, 2,1 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 2,1 A, Eingang 100..240 VAC, Wide Range DIN-Schienen Mon- siehe Seite 426
tage
0PS104.0 Netzteil, 1-phasig, 4,2 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 4,2 A, Eingang 115/230 VAC, Auto Select, DIN-Schienen Monta- siehe Seite 426
ge
0PS105.1 Netzteil, 1-phasig, 5 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 5 A, Eingang 115/230 VAC, Manual Select, DIN-Schienen Mon- siehe Seite 426
tage
0PS105.2 Netzteil, 1-phasig, 5 A, redundant
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 5 A, Redundant durch Parallelbetrieb, Eingang 115/230 VAC, Ma- siehe Seite 426
nual Select, DIN-Schienen Montage
0PS110.1 Netzteil, 1-phasig, 10 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 10 A, Eingang 115/230 VAC, Manual Select, DIN-Schienen Mon- siehe Seite 426
tage
0PS110.2 Netzteil, 1-phasig, 10 A, redundant
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 10 A, Redundant durch Parallelbetrieb, Eingang 115/230 VAC, siehe Seite 426
Manual Select, DIN-Schienen Montage
0PS120.1 Netzteil, 1-phasig, 20 A siche Seite 426
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 20 A, Eingang 115/230 VAC, Auto Select, DIN-Schienen Montage
Tabelle 20: Bestellnummer Netzteile
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Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung

0PS305.1 Netzteil, 3-phasig, 5 A
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 5 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-Schie- siehe Seite 426
nen Montage

0PS310.1 Netzteil, 3-phasig, 10 A
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 10 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-Schie- siehe Seite 426
nen Montage

0PS320.1 Netzteil, 3-phasig, 20 A
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 20 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN- siehe Seite 426
Schienen Montage

0PS340.1 Netzteil, 3-phasig, 40 A
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 40 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN- siehe Seite 426

Schienen Montage

Tabelle 20: Bestellnummer Netzteile (Forts.)

5.11.8 Ersatz Lufterfilter

5AC801.FA01-00 APC810 Ersatz Liifterfilter fiir Systemeinheit mit 1CS 5 Stiick . .
siehe Seite 392
5AC801.FA02-00 APCB810 Ersatz Lifterfilter fiir Systemeinheit mit 2CS 5 Stiick siche Saite 302
5AC801.FA03-00 APC810 Ersatz Liifterfilter fiir Systemeinheit mit 3CS 5 Stiick . .
siehe Seite 392
5AC801.FA05-00 APCB810 Ersatz Liifterfilter fiir Systemeinheit mit 5CS 5 Stiick siche Saite 302
Tabelle 21: Bestellnummern Ersatz Lufterfilter
5.11.9 Sonstiges

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5AC900.1000-00 Adapter DVI-A/m zu CRT DB15HD/f

Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse), zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI- siehe Seite 393

| Schnittstelle.
5AC801.FRAM-00 HDD Ersatzablage . .

APC810 SATA Hard Disk Ersatzablage siefe Seite 460
5AC801.RDYR-01 APC810 Ready Relais /2 . ’

Ready Relais fiir APC810 fiir die Montage an einem Add-on USV Steckplatz. siehe Seite 450
1A4600.10 B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz siehe Seite 416
1A4600.10-2 B&R Automation Runtime ARwin, ARNCO siehe Seite 416
1A4600.10-3 B&R Automation Runtime ARwin+PVIControls, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz siehe Seite 416
1A4600.10-4 B&R Automation Runtime ARwin+ARNCO+PVIControls siehe Seite 416
5SWHMI.0000-00 HMI Drivers & Utilities DVD siehe Seite 464

Tabelle 22: Bestellnummern Sonstiges
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5.12 Software

Allgemeines ° Bestellnummern

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
950000.01-010 OEM Microsoft-DOS 6.22 deutsch (Disk)
OEM Microsoft DOS 6.22, Deutsch Disketten siehe Seite 329
Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.
950000.01-020 OEM Microsoft-DOS 6.22 englisch (Disk)
OEM Microsoft DOS 6.22, Englisch Disketten siehe Seite 329
Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.
950000.08-010 OEM Microsoft Windows XP Professional Deutsch siehe Seite 331
CD, Deutsch; Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. Abgekundigt seit
10/2008
950000.08-020 OEM Microsoft Windows XP Professional Englisch siehe Seite 331
CD, Englisch; Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. Abgekindigt seit
10/2008
950000.09-090 OEM Microsoft Windows XP Professional Multilanguage siehe Seite 331
CDs; Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. Abgekiindigt seit
10/2008
5SWWXP.0600-ENG WinXP Professional mit SP3 ENG
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Ver- siehe Seite 331
bindung mit einem Gerat.
5SWWXP.0600-GER WinXP Professional mit SP3 GER
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Ver- siehe Seite 331
bindung mit einem Gerét.
5SWWXP.0600-MUL WinXP Professional mit SP3 MUL
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, multilanguage. Lieferung nur siehe Seite 331
in Verbindung mit einem Gerét.
5SWWXP.0500-ENG WinXP Professional mit SP 2c, ENG
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2¢, CD, Englisch. Lieferung nur in siehe Seite 331
Verbindung mit einem Gerét.
5SWWXP.0500-GER WinXP Professional mit SP 2¢c, GER
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2¢, CD, Deutsch. Lieferung nur in siehe Seite 331
Verbindung mit einem Gerét.
5SWWXP.0500-MUL WinXP Professional mit SP 2¢c, MUL
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur siehe Seite 331
in Verbindung mit einem Gerét.
5SWWI7.0100-GER Win7 Pro 32bit DVD GER
Microsoft OEM Windows 7 Professional 32 Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung siehe Seite 334
mit einem Gerat.
5SWWI7.0100-ENG Win7 Pro 32bit DVD ENG
Microsoft OEM Windows 7 Professional 32 Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung siehe Seite 334
mit einem Gerét.
5SWWI7.0200-GER Win7 Pro 64bit DVD GER
Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung siehe Seite 334
mit einem Gerét.
5SWWI7.0200-ENG Win7 Pro 64bit DVD ENG
Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung siehe Seite 334
mit einem Gerét.
5SWWI7.0300-MUL Win7 Ult 32bit DVD MUL
Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32 Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung siehe Seite 334
mit einem Gerét.
Tabelle 23: Bestellnummern Software
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Allgemeines ° Bestellnummern

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

5SWWI7.0400-MUL

Win7 Ult 64bit DVD MUL
Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64 Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung
mit einem Gerat.

siehe Seite 334

5SWWXP.0426-ENG

WinXPe FP2007 APC810 945GME
Microsoft OEM Windows XP Embedded Feature Pack 2007, englisch; fiir APC810 mit
945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 512 MByte).

siehe Seite 337

5SWWXP.0726-ENG

Windows Embedded Standard 2009 APC810 945GME

Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, englisch; fir APC810 mit 945GME Chip-

satz; CompactFlash separat bestellen (mind. 1 GByte).

siehe Seite 340

5SWWI7.0526-ENG

WESTE 32bit APC810 945GME
Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Englisch; fir APC810 mit 945GME
Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).

siehe Seite 343

5SWWI7.0626-ENG

WESTE 64bit APC810 945GME
Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Englisch; fir APC810 mit 945GME
Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

siehe Seite 343

5SWWI7.0726-MUL

WES7P 32bit APC810 945GME
Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Multilanguage; fir APC810
mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).

siehe Seite 343

5SWWI7.0826-MUL

WES7P 64bit APC810 945GME
Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Multilanguage; fiir APC810
mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

siehe Seite 343

5SWWI7.0900-MUL

WEST7P 32bit Language Pack DVD

siehe Seite 343

5SWWI7.1000-MUL

WES7P 64bit Language Pack DVD

siehe Seite 343

5SWWCE.0826-ENG

WinCE6.0 Pro APC810 945GME
Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, englisch; fir APC810 mit 945GME Chipsatz;
CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MByte).

siehe Seite 346

Tabelle 23: Bestellnummern Software
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Allgemeines * Typische Topologie

6. Typische Topologie

6.1 APCB810 fiir zentrale Steuerung und Visualisierung

Das Steuerungsprogramm lauft auf dem APC810 parallel zu Windows ab. Die Visualisierung er-
folgt integriert mit Visual Components. Am PC sind lokal oder in groBerer Entfernung bis zu vier
Displayeinheiten angeschlossen. Der PC ist Giber Ethernet TCP/IP vernetzt, weitere Bedienter-
minals auf Power Panel Basis kénnen zusatzlich Uber Ethernet angeschlossen werden. Die
Kommunikation zu I/O Systemen mit Achsen erfolgt Gber Feldbusse (CAN-Bus, POWERLINK).

POWERLINK

Industrie PC

APC810

CAN Bus

Ethernet TCP/IP

Visualisieren und Bedienen

Automation Panel Automation Panel Power Panel 300 Power Panel 300 Power Panel 300

Dezentrale I/0 Systeme

X67 X67 X67 X67 X67

X20 System

i1
= W= = X20 3ytem
ACOPOS ACOPOS ACOPOS

Abbildung 1: APC810 fiir zentrale Steuerung und Visualisierung
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Allgemeines * Typische Topologie

6.2 APC810 als Visualisierungsgerat

Die Visualisierung lauft am APC810 als SCADA Applikation. Bis zu vier Displayeinheiten werden
lokal oder in gréBerer Entfernung am PC betrieben. Die Steuerungsaufgaben nehmen eine oder
mehrere unterlagerte SPS Stationen wahr, an die wiederum 1/O Systeme und Antriebe lokal oder
Uber Feldbussysteme angeschlossen sind. Uber Ethernet TCP/IP kénnen weitere SCADA Sta-

tionen vernetzt sein.

Industrie PC Visualisierung und Bedienung

APC810 Automation Panel Automation Panel PC System PC System
Ethernet TCP/IP
Steuerungssystem Steuerungssystem
1l 1l
(LI (LI
— |l — |l
— e — e
X20 System X20 Systern
Antriebstechnik Antriebstechnik
| | | | Dezentrale /O Systeme | ‘ | ‘ Dezentrale /O Systeme
=y — — W= = —
ACOPOS ACOPOS X67 X67 Xé67 ACOPOS ACOPOS X67 X67

PC System

Abbildung 2: APC810 als Visualisierungsgeréat
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Technische Daten ¢ Einleitung

Kapitel 2 e Technische Daten

1. Einleitung

Der APCB810 ist die konsequente Weiterentwicklung der APC620 Produktreihe. Basierend auf
neuester Intel® Core™2 Duo Technologie bietet der APC810 hdchste Performance fir alle An-
wendungen, bei denen es auf maximale Rechenleistung ankommit.

Der APC810 spart Platz im Schaltschrank. Frontseitig verbergen sich geschutzt hinter einer
Klappe Einschibe fur Laufwerke (DVD, Hard Disk) sowie zwei CompactFlash Slots. Durch die
modulare Einschubtechnik kénnen die Laufwerke sehr einfach vom Anwender getauscht wer-
den. Alle Anschllsse und Schnittstellen sind auf der Geh&useoberseite angeordnet. Die Bautie-
fe wird nicht durch hervorstehende Stecker vergréBert. Der APC810 bietet mit den
unterschiedlichen BaugréBen mit einem, zwei oder finf Card Slots (fir PCI bzw. PCI Express
Steckkarten) die optimale Bauform fiur jede Einbausituation - passgenau und ohne kostbaren
Platz im Schaltschrank zu verschwenden.
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Technische Daten ¢ Einleitung

1.1 Features

Neueste Prozessortechnologien - Core Duo, Core 2 Duo, Celeron M und Atom N270
Bis zu 3 GB Hauptspeicher (Dual Channel Memory Support)

2 CompactFlash Steckplatze (Typ I)

1, 2 oder 5 Card Slot Steckplatze (ftir PCI / PCI Express (PCle) Karten)
SATA Laufwerke (Slide-in bzw. Slide-in compact Steckpléatze)

5x USB 2.0

2x Ethernet 10/100/1000 MBit Schnittstellen

2x RS232 Schnittstelle, modemféhig

24 VDC Versorgungsspannung

Lufterloser Betrieb™

BIOS (AMI)

Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)

SRAM 512 kByte (batteriegepuffert)

Anschluss verschiedenster Anzeigegerate am ,Monitor/Panel” Videoausgang (Unterstit-
zung von RGB, DVI und SDL - Smart Display Link - Signalen)

2’ter Grafikstrang mit Einbau der optionalen AP Link Steckkarte
Einfacher Slide-in Laufwerkstausch (SATA Hot Plug fahig)
Optionaler Einbau des Add-on USV Modules

Optionale CAN Schnittstelle

Optionale RS232/422/485 Schnittstelle

Optionaler RAID Controller (benétigt einen freien PCI Slot)

1.2 Aufbau / Konfiguration

Es ist moglich das APC810 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen
zusammenzustellen.

Fur den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

Systemeinheit
Buseinheit
CPU Board
Kuhlkérper
Hauptspeicher

Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CompactFlash Karte oder Hard Disk) flr das Be-
triebssystem

Software

1) Abhangig von der Geratezusammenstellung und der Umgebungstemperatur.

42
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Technische Daten ¢ Einleitung

1.3 Konfiguration Grundsystem

Konfiguration - Grundsystem

Systemeinheit 1 auswahlen
Eine Systemeinheit besteht N =1 [ -
aus Gehéduse und Basisboard. £ 5 E
Card Slots (1,2,3 oder 5)
Slide-in Slots (0,1 oder 2) |
AP Link Steckplatz (0 oder 1) [T = | By

Beispiel: (2/1/1) -
=2 Card Slots, 1 Sliderin Slot, 1 AP Link Slot |5pC810.5X01-00 (1/0/ 0)|5PC810.5X02-00 (2/ 1/ 1)[5PC810.5X03-00 (3/ 1/ 1)|5PC810.5X05-00 (5/2/ 1)
1 I | I | I |

Buseinheit fausw. < L~ < L5 < L < L
5PC810.BX01-00 5PC810.BX02-00 5PC810.BX03-00 5PC810.BX05-00
(1PCl) (2 PCl) (2PCI/1PCle) (4PCI/1 PCle)
5PC810.BX01-01 5PC810.BX02-01 5PC810.BX05-01
(1PCle) (1PCI/1 PCle) (2PCI/3 PCle)
5PC810.BX05-02
(5 PCI)

CPU Board - Kiihlkbrper -Hauptspeicher
CPU Board 1 auswahlen
5PC800.B945-00/-10

5PC800.B945-01/-11
5PC800.8945-02 /-12

5PC800.8945-03 / -13 5PC800.B945-04 / -14 5PC800.B945-05
1 1 1
Kihlkorper 1 auswahlen < L > 2 x 2
5AC801.HS00-00 5AC801.HS00-01 5AC801.HS00-02
—
Hauptspeicher 1 oder 2 auswahlbar (max. 3 GB verwendbar) Q 5

5MMDDR.0512-01 - 512 MB
ﬁ 5MMDDR.1024-01 - 1 GB

5MMDDR.2048-01 - 2 GB

Kapitel 2
Technische Daten

Abbildung 3: Konfiguration Grundsystem
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Technische Daten ¢ Einleitung

1.4 Konfiguration Laufwerke, Software, Zubehér

Konfiguration - Laufwerke, Software, Zubehor

Systemeinheit

Eine Systemeinheit besteht

aus Gehduse und Basisboard.
Varianten:

Card Slots (1,2,3 oder 5)

Slide-in Slots (0,1 oder 2)

AP Link Steckplatz (0 oder 1)
Beispiel: (2/1/1

=2 Card Slots, 1 Slide-in Slot, 1 AP Link Slot

e

P |

——

5PC810.5X01-00 (1/0/0)[5PC810.SX02-00 (2/1/1)|5PC810.8X03-00 (3/1/1)[5PC810.SX05-00 (5/2/ 1),

Liifter Kit

1 auswahlen

5PC810.FA01-00 5PC810.FA02-01 5PC810.FA03-00 5PC810.FA05-00

Slide-in compact Laufwerk

1 auswéhlen

| @,

5AC801.HDDI-00 (40 GB)
5AC801.HDDI-03 (250 GB)
5AC801.8SDI-00 (32 GB)

CompactFlash

1 oder 2 auswéhlen

5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03,
5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03,
5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03,
5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03

5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04,
5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04,
5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04

Slide-in Laufwerk nicht mdglich 1 moglich | 2 maglich
E 5AC801.HDDS-00 (40 GB)
i i 5AC801.DVDS-00 (DVD Laufwerk)
4 | 5AC801.ADAS-00 (Adapter)
" . 5AC801.DVRS-00 (DVD Brenner)
AP Link Steckkarte 1 auswahlen
i 5AC801.SDL0-00 ( fur 2'ten Grafikstrang)
- 5AC801.RDYR-00 (Ready Relais)
RAID System 1 auswahlen
5ACPCI.RAIC-05 (2x 250 GB, belegt 1 PCI Slot)
5MMHDD.0250-00 (Ersatz SATA-HDD 250GB)
Schni \option 1 auswahlen
™ 5AC600.CANI-00 (CAN)
' - 5AC600.4851-00 (kombinierte RS232/RS422/RS485)
.
1 auswéhlen

USV Modul + Batterie

LI

5AC600.UPSI-00 (Add-on USV Modul) + 5AC600.UPSB-00 (USV Batterieeinheit)
Verbindungskabel APC -> Batterie: 5SCAUPS.0005-00 (0,5 Meter) oder 5SCAUPS.0030-00 (3 Meter)

Spannungsversorgungsstecker | 1 auswéhlen
‘ ' 0TB103.9 (Schraubklemme)
0TB103.91 (Federzugklemme)
Software 1 auswahlen
5SWWXP.0600-GER (XP Pro SP3 Deutsch) 5SWWI7.0400-MUL (Win7 64 Bit Multilanguage)
5SWWXP.0600-ENG (XP Pro SP3 Englisch) 5SWWXP.0426-ENG (XP embedded Englisch)
5SWWXP.0600-MUL (XP Pro SP3 Multilanguage) 5SWWXP.0726-ENG (WES2009 Englisch)
) 5SWWXP.0500-GER (XP Pro SP2 Deutsch) 5SWWI7.0526-ENG (WES7 Englisch)
. M Windows® 5SWWXP.0500-ENG (XP Pro SP2 Englisch) 5SWWI7.0626-ENG (WES? Englisch)
Windows > A Embedded 5SWWXP.0500-MUL (XP Pro SP2 Multilanguage) 5SWWI7.0726-MUL (WES7 Multilanguage)

Protessional

5SWWI7.0100-GER (Win7 32 Bit Deutsch)
5SWWI7.0100-ENG (Win7 32 Bit Englisch)
5SWWI7.0200-GER (Win7 64 Bit Deutsch)
5S8WWI7.0200-ENG (Win7 64 Bit Englisch)

5SWWI7.0826-MUL (WES7 Multilanguage)
5SWWCE.0826-ENG (WinCE 6.0 Pro Englisch)
950000.01-010 (MS-DOS 6.22 Deutsch)
950000.01-020 (MS-DOS 6.22 Englisch)

5SWWI7.0300-MUL (Win7 32 Bit Multilanguage)

Abbildung 4: Konfiguration Laufwerke, Software, Zubehér
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2. Gesamtgerat

2.1 Uberblick APC810 1 Card Slot Variante

2.1.1 Schnittstellen

Technische Daten « Gesamtgerét

Add-on USV Steckplatz

Card Slot - half-size
PCl oder PCle*

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Add-on Schnittstellensteckplatz

Line OUT

Spannungsversorgung
+24VDC

Monitor/Panel
SDL (Smart Display Link) / DVI

ETH1 (10/100/1000 MBit

USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A]

Warnhinweis
Kihlkdrpersiegel

Warnung!

gel) erlischt jegliche Garantie.

Abbildung 5: APC810 1 Card Slot Variante Schnittstellentbersicht Oberseite

Die Befestigungsschrauben des Kiihlkoérpers diirfen keinesfalls gelést werden, da
der Kiihlkorper liber eine thermische Kopplung mit Prozessor und Chipset verbun-
den ist. Wird diese Verbindung zerstért, muss der APC810 ins Werk zur Reparatur
geschickt werden. Werden die Schrauben dennoch gelost (gesichert durch ein Sie-

Es ist moglich, dass die Oberflichentemperatur des Kihlkérpers im Betrieb auf
70°C (Warnhinweis ,,HeiBe Oberflache*) ansteigen kann.
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45

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten *« Gesamtgerét

Status LEDs

Dauermagnet

Slide-in compact Slot
(Anschluss tber SATA)

CompactFlash Slot CF2
Anschluss tber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF1
Anschluss tiber IDE - PATA

Serialnummern-
aufkleber

Lufter Kit Abdeckung

Abbildung 6: APC810 1 Card Slot Variante Schnittstellentbersicht Vorderseite

Information:

In der orangen Fronttiire sind zwei Dauermagnete integriert. Kommt ein Datentréager
(Festplatte, Diskette, Magnetstreifen einer Kreditkarte, 0.4.), der mit Magnetismus
die Daten speichert, mit einem Magneten in Beriihrung, kann es zu Datenverlust

kommen.
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2.1.2 Technische Daten

Technische Daten « Gesamtgerét

Ausstattung 5PC810.SX01-00
B&R ID-Code $A3ED
Bootloader / Betriebssystem BIOS

Prozessor komponentenabhéngig, siehe technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117
Kiihlung

Art Passiv Uber Kiihlkérper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit
Hauptspeicher max. 3 GB
Grafik

Controller komponentenabhéngig, siehe technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117

Power Fail Logik

Controller MTCX") (siehe dazu auch Seite 500)

Pufferzeit 10 ms
Echtzeituhr (RTC)

Batteriegepuffert Ja

Genauigkeit siehe Technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117
SRAM

Batteriegepuffert Ja

GroBe 512 kB

Remanente Variablen fir AR (Automa-

tion Runtime) im Power Fail Mode 192 kB

Batterie siehe dazu auch Seite 106
Typ Renata 950 mAh
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttire zugénglich
Lebensdauer 21/2 Jahre?
Ethernet
Anzahl 2
Geschwindigkeit 10/100/1000 MBit/s
Controller siehe dazu auch Seite 94 bzw. Seite 96
CAN-Bus optional mit Add-on Schnittstellenoption (5SAC600.CANI-00) realisierbar
CompactFlash siehe dazu auch Seite 108 bzw. Seite 109
Typ Typl
Anzahl 2

Serielle Schnittstelle

siehe dazu auch Seite 92 bzw. Seite 93

Anzahl 2
Typ RS232, modemféhig, nicht galvanisch getrennt
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Ubertragungsgeschwindigkeit max. 115 kBaud
Anschluss 9-pol D-Sub
USB Schnittstelle siehe auch Seite 97
Typ UsB 2.0
Anzahl 5
Ubertragungsgeschwindigkeit Low Speed (1,5 MBIit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Anschluss Typ A
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Reset Taster Ja, hinter der organgen Fronttiire zugénglich
LEDs 4 Gber Lichtwellenleiter nach auBen gefiihrt, siche auch Abschnitt "Status LEDs", auf Seite 103
Summer Ja

Tabelle 24: Technische Daten APC810 1 Card Slot Variante
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Technische Daten * Gesamtgerat

Ausstattung 5PC810.5X01-00
Card Slots siehe auch Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)", auf Seite 102
Anzahl 1
half-size Abmessungen der PCI / PCle Steckkarten sind unterschiedlich
Add-on USV Steckplatz Ja
AP Link Steckplatz
Elektrische Eigenschaften
Versorgung
Nennspannung 24 VDC +25%
Nennstrom 6A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A < 300 ps
Leistungsaufnahme komponentenabhéngig, siehe Abschnitt "Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= D0",
auf Seite 74
Mechanische Eigenschaften
Gehéuse®
Material verzinktes Blech, Kunststoff
Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (&hnlich Pantone 144CV)
AuBenabmessungen siehe Abschnitt "Abmessungen APC810 1 Card Slot Variante', auf Seite 49
Gewicht ca. 2,2 kg (komponentenabhéngig)

Umwelt Eigenschaften

Umgebungstemperatur
Betrieb Komponentenabhéngig - sieche Abschnitt 2.5 "Umgebungstemperaturen’, auf Seite 65
Lager -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhéngig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72
Lager komponentenabhangig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72
Transport komponentenabhangig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72
Vibration®)
Betrieb (dauerhaft) 2 -9 Hz: 1,75 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2- 9 Hz: 3,5 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 1 g
Lager 2-8Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Transport 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock?
Betrieb 159,11 ms
Lager 309,15ms
Transport 309, 15ms
Schutzart 1P20
Meereshdhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhéngig)

Tabelle 24: Technische Daten APC810 1 Card Slot Variante (Forts.)

1) Maintenance Controller Extended.

2) Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

4) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

)
)
3) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit moglich.
)
)

5) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
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2.1.3 Abmessungen

Technische Daten « Gesamtgerét
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Information:

Bestellnummer

Das MaB “A” ist vom verwendeten
Kuhlkorper abhangig!

Angabe in mm

5AC801.HS00-00 | 12,8

5AC801.HS00-01

28

241

252,7

5AC801.HS00-02 | 12,8

NennmaBbereich
bis 6 mm

Uber 6 bis 30 mm
Uber 30 bis 120 mm
Gber 120 bis 400
(iber 400 bis 1000

Allgemeintoleranz nach
DIN ISO 2768 mittel
+0,1mm
+0,2mm
+0,3mm
+0,5mm
+0,8mm
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Abbildung 7: Abmessungen APC810 1 Card Slot Variante

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33

49



Technische Daten *« Gesamtgerét

2.2 Uberblick APC810 2 Card Slot Variante

2.2.1 Schnittstellen

Add-on Schnittstellensteckplatz
Add-on USV Steckplatz

Line OUT
AP Link Steckplatz

Card Slot 2 - half-size
PCl oder PCle*

Card Slot 1 - half-size
PCl oder PCle*

Monitor/Panel
SDL (Smart Display Link) / DVI

ETH1 (10/100/1000 MBit)
ETH2 (10/100/1000 MBit)
USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A

Warnhinweis
Kihlkérpersiegel

Kihlkdrper

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 8: APC810 2 Card Slot Variante Schnittstellenibersicht Oberseite

Warnung!

Die Befestigungsschrauben des Kiihlkorpers diirfen keinesfalls gelést werden, da
der Kihlkorper tber eine thermische Kopplung mit Prozessor und Chipset verbun-
den ist. Wird diese Verbindung zerstért, muss der APC810 ins Werk zur Reparatur
geschickt werden. Werden die Schrauben dennoch geldst (gesichert durch ein Sie-
gel) erlischt jegliche Garantie.

Es ist moglich, dass die Oberflaichentemperatur des Kiihlkérpers im Betrieb auf
70°C (Warnhinweis ,,HeiBe Oberflache®) ansteigen kann.
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Status LEDs

A Caution!

CMOS Profil Schalter
Power / Reset Taster

Slide-in Slot 1
(Anschluss Uber SATA)

Hardware Security Key
Batterie

USB5 (max. 1A)

Slide-in compact Slot
(Anschluss Uber SATA)

CompactFlash Slot CF2
Anschluss tber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF1

> litire

Hoo
Stdedn
St

Lk

2
cuos
o
I [ 5
uxz @
SR e

Anschluss ber IDE - PATA @
-
Serialnummern- e, B
aufkleber
2 J 2
—
Lufter Kit Abdeckung _—— ‘ (@] {é\

Dauermagnet

Information:

kommen.

Abbildung 9: APC810 2 Card Slot Variante Schnittstellentbersicht Vorderseite

In der orangen Fronttiire sind zwei Dauermagnete integriert. Kommt ein Datentréager
(Festplatte, Diskette, Magnetstreifen einer Kreditkarte, 0.4.), der mit Magnetismus
die Daten speichert, mit einem Magneten in Beriihrung, kann es zu Datenverlust

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33
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Technische Daten * Gesamtgerat

2.2.2 Technische Daten

Ausstattung 5PC810.SX02-00
B&R ID-Code $A3C7
Bootloader / Betriebssystem BIOS

Prozessor komponentenabhéngig, siehe technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117
Kiihlung

Art Passiv Uber Kiihlkérper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit
Hauptspeicher max. 3 GB
Grafik

Controller komponentenabhéngig, siehe technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117

Power Fail Logik

Controller MTCX") (siehe dazu auch Seite 500)

Pufferzeit 10 ms
Echtzeituhr (RTC)

Batteriegepuffert Ja

Genauigkeit siehe Technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117
SRAM

Batteriegepuffert Ja

GroBe 512 kB

Remanente Variablen fir AR (Automa-

tion Runtime) im Power Fail Mode 192 kB

Batterie siehe dazu auch Seite 106
Typ Renata 950 mAh
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttire zugénglich
Lebensdauer 21/2 Jahre?
Ethernet
Anzahl 2
Geschwindigkeit 10/100/1000 MBit/s
Controller siehe dazu auch Seite 94 bzw. Seite 96
CAN-Bus optional mit Add-on Schnittstellenoption (5SAC600.CANI-00) realisierbar
CompactFlash siehe dazu auch Seite 108 bzw. Seite 109
Typ Typl
Anzahl 2
Serielle Schnittstelle siehe dazu auch Seite 92 bzw. Seite 93
Anzahl 2
Typ RS232, modemféhig, nicht galvanisch getrennt
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Ubertragungsgeschwindigkeit max. 115 kBaud
Anschluss 9-pol D-Sub
USB Schnittstelle siehe auch Seite 97
Typ UsB 2.0
Anzahl 5
Ubertragungsgeschwindigkeit Low Speed (1,5 MBIit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBitBit/s)
Anschluss Typ A
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Reset Taster Ja, hinter der organgen Fronttiire zugénglich
LEDs 4 Uber Lichtwellenleiter nach auBen gefiihrt, siehe auch Abschnitt "Status LEDs", auf Seite 103
Summer Ja

Tabelle 25: Technische Daten APC810 2 Card Slot Variante
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Ausstattung 5PC810.5X02-00
Card Slots siehe auch Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)", auf Seite 102
Anzahl 2
half-size Abmessungen der PCI / PCle Steckkarten sind unterschiedlich
Add-on USV Steckplatz Ja
AP Link Steckplatz Ja
Elektrische Eigenschaften
Versorgung
Nennspannung 24 VDC +25%
Nennstrom 6A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A < 300 ps
Leistungsaufnahme komponentenabhéngig, siehe Abschnitt "Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= D0",
auf Seite 76
Mechanische Eigenschaften
Gehéuse®
Material verzinktes Blech, Kunststoff
Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (&hnlich Pantone 144CV)
AuBenabmessungen siehe Abschnitt "Abmessungen APC810 2 Card Slot Variante', auf Seite 54
Gewicht ca. 2,8 kg (komponentenabhangig)

Umwelt Eigenschaften

Betrieb (gelegentlich)
Lager

Umgebungstemperatur
Betrieb Komponentenabhéngig - sieche Abschnitt 2.5 "Umgebungstemperaturen’, auf Seite 65
Lager -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig, siehe Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben’, auf Seite 72
Lager komponentenabhangig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72
Transport komponentenabhangig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72
Vibration®)
Betrieb (dauerhaft) 2 -9 Hz: 1,75 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 0,5 g

2- 9 Hz: 3,5 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 1 g
2-8Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g

Transport 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock®)

Betrieb 159,11 ms

Lager 309,15ms

Transport 309, 15ms
Schutzart IP20
Meereshdhe

Betrieb max. 3000 m (komponentenabhéngig)

Tabelle 25: Technische Daten APC810 2 Card Slot Variante (Forts.)

1) Maintenance Controller Extended.

2) Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

4) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

)
)
3) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit moglich.
)
)

5) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
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2.2.3 Abmessungen
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Abbildung 10: Abmessungen APC810 2 Card Slot Variante
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2.3 Uberblick APC810 3 Card Slot Variante

2.3.1 Schnittstellen

Add-on USV Steckplatz Add-on Schnittstellensteckplatz
Card Slot 3 - half-size AP Link Steckplatz A m gS$ IN
PCl oder PCle* -

Card Slot 2 - half-size
PCl oder PCle*

Card Slot 1 - half-size Spannungsversorgung
PCI oder PCle* +24VDC
= com2

COoM1

Monitor/Panel
SDL (Smart Display Link) / DVI

ETH1 (10/100/1000 MBit

ETH2 (10/100/1000 MBIt
USB2, USB4 (max. 500 mA)

] I USB1, USB3 (max. 1A)

Warnhinweis
Kihlkorpersiegel

Kuhlkdrper

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 11: APC810 3 Card Slot Variante Schnittstellentibersicht Oberseite
Warnung!

Die Befestigungsschrauben des Kiihlkorpers diirfen keinesfalls gelést werden, da
der Kiihlkorper liber eine thermische Kopplung mit Prozessor und Chipset verbun-
den ist. Wird diese Verbindung zerstért, muss der APC810 ins Werk zur Reparatur
geschickt werden. Werden die Schrauben dennoch gelost (gesichert durch ein Sie-
gel) erlischt jegliche Garantie.

Es ist moglich, dass die Oberflichentemperatur des Kiihlkérpers im Betrieb auf
70°C (Warnhinweis ,,HeiBe Oberflache*) ansteigen kann.
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CMOS Profil Schalter

Power / Reset Taster

Slide-in Slot 1
(Anschluss tber SATA)

Hardware Security Ke

Slide-in compact Slot
(Anschluss Uber SATA)

CompactFlash Slot CF2
Anschluss Gber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF
Anschluss tber IDE - PATA

Serialnummern-_

aufkleber

Liifter Kit Abdeckung

Dauermagnet

Information:

kommen.

Abbildung 12: APC810 3 Card Slot Variante Schnittstellenlibersicht Vorderseite

In der orangen Fronttiire sind zwei Dauermagnete integriert. Kommt ein Datentréger
(Festplatte, Diskette, Magnetstreifen einer Kreditkarte, 0.4.), der mit Magnetismus
die Daten speichert, mit einem Magneten in Beriihrung, kann es zu Datenverlust
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Technische Daten « Gesamtgerét

Ausstattung 5PC810.SX03-00
B&R ID-Code $B2C3
Bootloader / Betriebssystem BIOS

Prozessor komponentenabhéngig, siehe technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117
Kiihlung

Art Passiv Uber Kiihlkérper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit
Hauptspeicher max. 3 GB
Grafik

Controller komponentenabhéngig, siehe technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117

Power Fail Logik

Controller MTCX") (siehe dazu auch Seite 500)

Pufferzeit 10 ms
Echtzeituhr (RTC)

Batteriegepuffert Ja

Genauigkeit siehe Technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117
SRAM

Batteriegepuffert Ja

GroBe 512 kB

Remanente Variablen fir AR (Automa-

tion Runtime) im Power Fail Mode 192 kB

Batterie siehe dazu auch Seite 106
Typ Renata 950 mAh
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttire zugénglich
Lebensdauer 21/2 Jahre?
Ethernet
Anzahl 2
Geschwindigkeit 10/100/1000 MBit/s
Controller siehe dazu auch Seite 94 bzw. Seite 96
CAN-Bus optional mit Add-on Schnittstellenoption (5SAC600.CANI-00) realisierbar
CompactFlash siehe dazu auch Seite 108 bzw. Seite 109
Typ Typl
Anzahl 2

Serielle Schnittstelle

siehe dazu auch Seite 92 bzw. Seite 93

Anzahl 2
Typ RS232, modemféhig, nicht galvanisch getrennt
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Ubertragungsgeschwindigkeit max. 115 kBaud
Anschluss 9-pol D-Sub
USB Schnittstelle siehe auch Seite 97
Typ UsB 2.0
Anzahl 5
Ubertragungsgeschwindigkeit Low Speed (1,5 MBIit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBitBit/s)
Anschluss Typ A
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Reset Taster Ja, hinter der organgen Fronttiire zugénglich
LEDs 4 Uber Lichtwellenleiter nach auBen gefiihrt, siehe auch Abschnitt "Status LEDs", auf Seite 103
Summer Ja

Tabelle 26: Technische Daten APC810 3 Card Slot Variante
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Ausstattung 5PC810.5X03-00
Card Slots siehe auch Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)", auf Seite 102
Anzahl 3
half-size Abmessungen der PCI / PCle Steckkarten sind unterschiedlich
Add-on USV Steckplatz Ja
AP Link Steckplatz Ja
Elektrische Eigenschaften
Versorgung
Nennspannung 24 VDC +25%
Nennstrom 6A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A < 300 ps
Leistungsaufnahme komponentenabhéngig, siche Abschnitt “Leistungskalkulation mit 5PC810.SX03-00", auf Seite 78

Mechanische Eigenschaften

Gehéuse®

Material verzinktes Blech, Kunststoff

Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)

Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (ahnlich Pantone 144CV)
AuBenabmessungen siehe Abschnitt "Abmessungen APC810 3 Card Slot Variante", auf Seite 59
Gewicht ca. 3,2 kg (komponentenabhéngig)

Umwelt Eigenschaften

Umgebungstemperatur
Betrieb Komponentenabhéngig - siche Abschnitt 2.5 "Umgebungstemperaturen’, auf Seite 65
Lager -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72
Lager komponentenabhéngig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72
Transport komponentenabhangig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72
Vibration®)
Betrieb (dauerhaft) 2 -9 Hz: 1,75 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 -9 Hz: 3,5 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 1 g
Lager 2-8Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Transport 2-8Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock?
Betrieb 159,11 ms
Lager 309, 15ms
Transport 309, 15ms
Schutzart P20
Meereshdhe
Betrieb max. 3000 m? (komponentenabhéngig)

Tabelle 26: Technische Daten APC810 3 Card Slot Variante (Forts.)

1) Maintenance Controller Extended.

2) Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

4) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

)
)
3) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit méglich.
)
)

5) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
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2.3.3 Abmessungen

Technische Daten « Gesamtgerét
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Information:
Das MaB “A” ist vom verwendeten
Kuhlkérper abhéngig!
Bestellnummer Angabe in mm
5AC801.HS00-00 | 12,8
5AC801.HS00-01 | 28
5AC801.HS00-02 | 12,8

Allgemeintoleranz nach

NennmaBbereich
bis 6 mm

Uber 6 bis 30 mm
Gber 30 bis 120 mm
Uber 120 bis 400
(iber 400 bis 1000

DIN ISO 2768 mittel
+0,1 mm
+0,2mm
+0,3mm
+0,5 mm
+0,8mm
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Abbildung 13: Abmessungen APC810 3 Card Slot Variante
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2.4 Uberblick APC810 5 Card Slot Variante

2.4.1 Schnittstellen

Add-on USV Steckplatz

AP Link Steckplatz Add-on Schnittstellensteckplatz
Card Slot 1 - half-size .
MIC, Line IN
PCl oder PCle Line OUT
Card Slot 2 - half-size =
PCl oder PCle*

Card Slot 3 - half-size
PCl oder PCle*

Card Slot 4 - half-size
PCl oder PCle* Spannungsversorgung
Card Slot 5 - half-size +24 VD
PCl oder PCle* COM2

COM1

Monitor/Panel
SDL (Smart Display Link) / DVI

ETH1 (10/100/1000 MBit
ETH2 (10/100/1000 MBit)

USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A

Warnhinweis
Kihlkorpersiegel

Kuihlkdrper

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 14: APC810 5 Card Slot Variante Schnittstellenibersicht Oberseite

Warnung!

Die Befestigungsschrauben des Kiihlkoérpers diirfen keinesfalls gelést werden, da
der Kiihlkorper tber eine thermische Kopplung mit Prozessor und Chipset verbun-
den ist. Wird diese Verbindung zerstért, muss der APC810 ins Werk zur Reparatur
geschickt werden. Werden die Schrauben dennoch gelost (gesichert durch ein Sie-
gel) erlischt jegliche Garantie.

Es ist moglich, dass die Oberflaichentemperatur des Kiihlkérpers im Betrieb auf
70°C (Warnhinweis ,,HeiBe Oberflache®) ansteigen kann.
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CMOS Profil Schalter Status LEDs Power / Reset Taster

Slide-in Slot 1
(Anschluss tber SATA)

Slide-in Slot 2
(Anschluss Uber SATA)

Batterie

Hardware Security Key

USB5 (max. 1A)

(Anschluss Uber SATA)

Dauermagnet
Anschluss iiber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF1
Anschluss tber IDE - PATA

Serialnummern-
aufkleber

Lufter Kit Abdeckung

Abbildung 15: APC810 5 Card Slot Variante Schnittstellenibersicht Vorderseite

Information:

In der orangen Fronttiire sind zwei Dauermagnete integriert. Kommt ein Datentréager
(Festplatte, Diskette, Magnetstreifen einer Kreditkarte, 0.4.), der mit Magnetismus
die Daten speichert, mit einem Magneten in Beriihrung, kann es zu Datenverlust
kommen.
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2.4.2 Technische Daten

Ausstattung 5PC810.SX05-00
B&R ID-Code $A3EE
Bootloader / Betriebssystem BIOS

Prozessor komponentenabhéngig, siehe technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117
Kiihlung

Art Passiv Uber Kiihlkérper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit
Hauptspeicher max. 3 GB
Grafik

Controller komponentenabhéngig, siehe technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117

Power Fail Logik

Controller MTCX") (siehe dazu auch Seite 500)

Pufferzeit 10 ms
Echtzeituhr (RTC)

Batteriegepuffert Ja

Genauigkeit siehe Technische Daten des "CPU Boards 945GME", auf Seite 117
SRAM

Batteriegepuffert Ja

GroBe 512 kB

Remanente Variablen fir AR (Automa-

tion Runtime) im Power Fail Mode 192 kB

Batterie siehe dazu auch Seite 106
Typ Renata 950 mAh
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttire zugénglich
Lebensdauer 21/2 Jahre?
Ethernet
Anzahl 2
Geschwindigkeit 10/100/1000 MBit/s
Controller siehe dazu auch Seite 94 bzw. Seite 96
CAN-Bus optional mit Add-on Schnittstellenoption (5SAC600.CANI-00) realisierbar
CompactFlash siehe dazu auch Seite 108 bzw. Seite 109
Typ Typl
Anzahl 2
Serielle Schnittstelle siehe dazu auch Seite 92 bzw. Seite 93
Anzahl 2
Typ RS232, modemféhig, nicht galvanisch getrennt
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Ubertragungsgeschwindigkeit max. 115 kBaud
Anschluss 9-pol D-Sub
USB Schnittstelle siehe auch Seite 97
Typ UsB 2.0
Anzahl 5
Ubertragungsgeschwindigkeit Low Speed (1,5 MBIit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Anschluss Typ A
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Reset Taster Ja, hinter der organgen Fronttiire zugénglich
LEDs 4 Gber Lichtwellenleiter nach auBen gefiihrt, siche auch Abschnitt "Status LEDs", auf Seite 103
Summer Ja

Tabelle 27: Technische Daten APC810 5 Card Slot Variante
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Ausstattung 5PC810.5X05-00
Card Slots siehe auch Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)", auf Seite 102
Anzahl 5
half-size Abmessungen der PCI / PCle Steckkarten sind unterschiedlich
Add-on USV Steckplatz Ja
AP Link Steckplatz Ja
Elektrische Eigenschaften
Versorgung
Nennspannung 24 VDC +25%
Nennstrom 6A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A < 300 ps
Leistungsaufnahme komponentenabhéngig, siehe Abschnitt “Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00", auf Seite 79
Mechanische Eigenschaften
Gehéuse®
Material verzinktes Blech, Kunststoff
Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (ahnlich Pantone 144CV)
AuBenabmessungen siehe Abschnitt "Abmessungen APC810 5 Card Slot Variante", auf Seite 64
Gewicht ca. 3,9 kg (komponentenabhéngig)

Umwelt Eigenschaften

Betrieb (gelegentlich)
Lager

Umgebungstemperatur
Betrieb Komponentenabhéngig - siche Abschnitt 2.5 "Umgebungstemperaturen’, auf Seite 65
Lager -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72
Lager komponentenabhéngig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72
Transport komponentenabhangig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 72
Vibration®)
Betrieb (dauerhaft) 2 -9 Hz: 1,75 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 0,5 g

2 -9 Hz: 3,5 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 1 g
2-8Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g

Transport 2-8Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock?

Betrieb 159,11 ms

Lager 309, 15ms

Transport 309, 15ms
Schutzart P20
Meereshdhe

Betrieb max. 3000 m? (komponentenabhéngig)

Tabelle 27: Technische Daten APC810 5 Card Slot Variante (Forts.)

1) Maintenance Controller Extended.

2) Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

4) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

)
)
3) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit méglich.
)
)

5) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
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2.4.3 Abmessungen

1914
257 70 70 254 25 15
500 >~ 3 [
011 g Y S — {— —
o =
& m 4
§
8
1]
g _— = = = = = =
2 = = = = = =
= = = - = = =
g g S e e s e T T2 8
g ] S B
15 b
3 185,9 ‘A"
Information:
Das Maf “A” ist vom verwendeten
Kuhlkdrper abhangig!
Bestellnummer Angabe in mm
5AC801.HS00-00 | 12,8
5AC801.HS00-01 | 28
) 3
§ “‘ 5AC801.HS00-02 | 12,8
. Aligemeintoleranz nach
Q O O O ﬁ]lll] & NennmaBbereich DIN ISO 2768 mittel
S bt m @ bis 6 mm +0,1mm
o o0 b 00 (iber 6 bis 30 mm +0,2mm
(iber 30 bis 120 mm +0,3mm
— Uber 120 bis 400 £05mm
1914 (iber 400 bis 1000 +0,8mm

Abbildung 16: Abmessungen APC810 5 Card Slot Variante
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2.5 Umgebungstemperaturen

Aufgrund der Moglichkeit, CPU Boards mit verschiedensten Komponenten wie Laufwerke,
Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. in Abh&ngigkeit von Systemeinheit und Lifter Kit zu
kombinieren, bieten die nachfolgenden Grafiken bedingt durch diese Komponenten, einen Uber-
blick zur Bestimmung der in diesem Zusammenspiel daraus resultierenden maximal méglichen
Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Be-
dingungen fiir den Betrieb mit und ohne Liifter Kit ermittelt. Erfahrungswerte zeigen,
dass bei typischen Anwendungen unter z.B. Microsoft Windows héhere Umge-
bungstemperaturen erzielt werden kénnen. Die diesbeziigliche Priifung und Bewer-
tung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Temperaturen
im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

e Thermal Analysis Tool (TAT V2.02) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslas-
tung

¢ Burnin Testtool (Burnin V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%’tigen
Schnittstellenauslastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, Add-on und
Slide-in Laufwerke, USB Schnittstellen, Audioausgange)

e Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems

Was muss bei der Ermittlung der maximalen Umgebungstemperatur beachtet werden?

¢ Betrieb der Ethernetschnittstellen (ETH1/ETH2) im 10/100MBit oder 1 GBit Modus
* Betrieb des Gesamtgerates mit oder ohne Lifter Kit
¢ Revision des verwendeten Kuhlkérpers
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2.5.1 Maximale Umgebungstemperatur ohne Liifter Kit

Information:

e Unterscheidung der ETH2 Schnittstelle in bis 100 MBit bzw. bis 1 GBit Betrieb

¢ Betrieb ohne Liifter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (siehe auch
Kapitel 3 "Inbetriebnahme"”, Abschnitt "Einbaulagen”, auf Seite 192).

¢ Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den
Kiihlkérpern 5AC801.HS00-00 < Rev. DO und 5AC801.HS00-01 < Rev. DO.

ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH1: bis 100 MBit Betrieb
ETH2: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb
. L2400 | L7400 | U7500 | CM423 | T7400 L2400 | L7400 | U7500 | CM423 | T7400
Alle Temperaturangaben in Grad ol = | o | o | = S s|lyials
Celsius (°C) bei 500 Metern NN. al2|2l2]2 2|la|2|2]|3
SIS 3| S| S| S
@ D@ @@ |38 @ @ a
Herabsenkung (Derating) der s|g|8|s8|¢g 818/  8/8|8
) \ 2 32| 228 2|8
. ; IR &8 I
typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 NN. 55 5|55 S5 |S5|%5|S
=
Maximale Umgebungstemperatur 35|35 (3|45 |/ 30 30| 30 40 | / 3 §
g @
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur % E
betrieben werden, oder gibt es eine Einschréankung? 2 5
U £
On-Board CompactFlash” AR AR AN ARAKARS 80
1 | 5AC801.HDDI-00 "ARARArs AR ARArs 80
E 5AC801.HDDI-01 AR AR ARA IV o
5| sacsorHooi02 S ARARArs 8~
@ | sAcs01.HDDI03 ararar; ivliv|v 60
5AC801.5SDI-00 I AR ARARA 70
_ | 5AC801.HDDS-00 AR AN A AR ARArs 8 | «
£
5| 5AC801.DVDS-00 ARARAK: AR ARAR4 50 §
£
$ | 5AC801.DVRS-00 VIV /|4 AN ARAR4 50 | §
s 5
£ | 5MMDDR.0512-01 AR A AN AR AR Ars =
5| SMMDDR 102401 || || /| -
£ | 5sMMDDR.2048-01 || /v -
= | 5PC810.8X01-00 AR AvYars VAN AR AR 80
2| 5pC810.5%02-00 || ArARANs 0|3
£ 5
5 | 5PC810.5X03-00 AR A Ars AR ARArs 8 | 2
23
“| 5PC810.5X05-00 ARArAars AR ARArs 80
5AC600.CANI-00 v v AR ARArs -
x| 5AC600.4851-00 v v v/ AR AR Ars -
f =1
52| 5AC801.5DL0-00 AR ARANs AR ARANs -
85| 5AC801.RDYR-00 AR AN AN AR AR AN -
E% 5ACPCI.RAIC-01(24 Stunden/Standard) 301/ | 30/ | 30/ | 30/40 VAR ARVAL V4 o
3| 5ACPCIRAIC-03 s[v|v]v |vlv]v -
5ACPCI.RAIC-05 AR AN AN AR AR AR -

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen CompactFlash Karte 5SCFCRD.xxxx-04 oder 5CFCRD.xxxx-03 mdglich.

Abbildung 17: Umgebungstemperaturen ohne Lifter Kit mit Kiihlkérper < Rev. DO
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Information:

ETH2.

e Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und

¢ Betrieb ohne Liifter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (siehe auch
Kapitel 3 "Inbetriebnahme"”, Abschnitt "Einbaulagen”, auf Seite 192).

e Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den
Kiihlkérpern 5AC801.HS00-00 > Rev. DO und 5AC801.HS00-01 > Rev. DO.

ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH1: bis 1 GBit Betrieb
ETH2: bis 100 MBit Betrieb ETH?: bis 1 GBit Betrieb
Alle Temperaturangaben in Grad LZZ" o UE“ c’::,u n:rw uém LI‘—M "Zi.m c’:—‘f“ n::n
Celsius (“C) bei 500 Metern NN. g § § § § g § g § g
Herabsenkung (Derating) der E § Egﬂ Egn g § cgn g g g
i [ 8/383/8 883 818|838 8|83
typisch 1°C pro 1000 Meterab500NN. | & | & | & | & | & 5 55| 5|5
Maximale Umgebungstemperatur 35|35 |45 |45 |/ 30| 30| 40|40 | / g g
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur % E
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? g é{
g2 3
& £ 3
On-Board CompactFlash’ AR ANA4 AR ARArs 80
5 | 5AC801.HDDI-00 AR AN A I 80
5| saca01.HDDI01 Jviv|v VAR 2AN; 0|,
£ | sAce0t.HDDL02 AN aN A2 aN 80|~
@ | 5AC801HDDI-03 ArAraNa AR ANraAN 60
5AC801.8SDI-00 AR AR Aars AR ARAr4 70
= | 5AC801HDDS-00 "AXANArs ARARAacs 8 | =
2| sacsorovosoo Vv | A aNaN; 50 %
g 5AC801.DVRS-00 vV |/ |40 0 AR AR A4 50 ;
2 %
£ | sMMDDR.0512-01 VAR AN Aari AR ARArs =
% 5MMDDR. 1024-01 AR ARAEs AR AR A4 -
2| 5MMDDR2048-01 |||/ 77| 7]l -
< | 5PC810.5X01-00 AXAXArs ARARArs 80
g 5PC810.5X02-00 ARANAars ARANAars LUl
.«fi 5PC810.SX03-00 I /|7 AN AR AN 80 | 2
| 5PC810.5X05-00 AR AN ARA AR Aarari 80
5AC600.CANI-00 AR AN A AR AN Ar4 -
| 5AC600.4851-00 AR Arars AN AN AR -
EE 5AC801.5DL0-00 IV AR ARARs -
28 5acs01 RDYR-00 AR AR AN ARANArs -
g% 5ACPCI.RAIC-01(24 Stunden/Standard) 301/ | 301/ | 30/ | 30140 VAR ARV Ve o
4| 5ACPCIRAIC-03 I/ /| vviv]v 5
| 5ACPCI.RAIC-05 AKAX A4 VIV i/ -

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen CompactFlash Karte 5SCFCRD.xxxx-04 oder 5CFCRD.xxxx-03 mdglich.

Abbildung 18: Umgebungstemperaturen ohne Ldfter Kit mit Kihlkérpern 5AC801.HS00-00 > Rev. DO und

5AC801.HS00-01 > Rev. DO
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Information:

KEINE Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von
ETH1 und ETH2.

Betrieb ohne Liifter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (siehe auch
Kapitel 3 "Inbetriebnahme"”, Abschnitt "Einbaulagen”, auf Seite 192).

Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den
Kihlkérpern 5AC801.HS00-00 > Rev. DO und 5AC801.HS00-01 > Rev. DO und
das CPU Board 5PC800.B945-05 mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-02.

. L2400 | L7400 | U7500 | CM423 | T7400 N270
Alle Temperaturangaben in Grad ol |a oy
Celsius (°C) bei 500 Metern NN. sle|la|lba|lelad
S s |23
DD @ a|ad d
Herabsenkung (Derating) der s g/g8/g8lg|sg
; \ 22 2 8|8 3
[&] (&) (&) (&) (& (&
typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 NN. 5555 |5 6
Maximale Umgebungstemperatur 3583 |45 | 45 | /| 50 s g
§ 3
¥ 8
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur g E
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? :_i ‘q:j
8 5
& £
On-Board CompactFlash’ AR ARArs v | &
5 | 5AC801.HDDI-00 AR Arars v | 8
g 5AC801.HDDI-01 AXAracs Ve
§ | sAceorHDDI02 AR Aracs Ve~
@ | 5AC801.HDDI03 S| 45 | 60
5AC801.SSDI-00 AR AR AR v |
| 5AC801.HDDS-00 AR AR A4 V|80 «
S o
& | 5AC801.0VDS-00 V|V | 4| 40 4| 50| g
£ -
& | 5AC801.0VRS-00 vV /w40 40 |50 | §
£ | 5MMDDR.0512-01 AR AR Aars v -
/| SMMDDR 102401 A Arars v -
£ | SMMDDR 2048-01 /|| /| -
= | 5PC810.8X01-00 rAXArars v | 8
2| 5PC810.5X02-00 A AraNs v]w|z
H b
5 | sPcsi0.5x03.00 AYArari 4 ELE
3
| 5PC810.5X05-00 AR Aarara v | &
5AC600.CANI-00 AR Arars v -
x| 5AC600.4851-00 AR ArAars v -
=1
22| 5AC801.5DL0-00 ANV /| -
85| 5AC801.RDYR-00 AR ARARrs v -
g%’ 5ACPCI.RAIC-01(24 Stunden/Standard) 301/ |30/ |30y | 30/40 3o40| -
3| 5ACPCIRAIC-03 s|vlv]v /| -
5ACPCI.RAIC-05 AR ARArA 45 | .

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen CompactFlash Karte 5CFCRD.xxxx-04
oder 5CFCRD.xxxx-03 mdglich.

Abbildung 19: Umgebungstemperaturen ohne Lifter Kit mit Kiihlkdrpern 5AC801.HS00-00 > Rev. DO und

5AC801.HS00-01 > Rev. DO und 5AC801.HS00-02
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2.5.2 Maximale Umgebungstemperatur mit Liifter Kit

Information:

ETH2.

e Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und

e Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5°C) Einbaulage erlaubt (siehe auch
Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt "Einbaulagen"”, auf Seite 192).

ETH?1: bis 100 MBit Betrieb ETH1: bis 1 GBit Betrieb
ETH2: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb
L2400 | L7400 | U7500 | CM423 | T7400 L2400 | L7400 U7500 | CM 423 | T7400
Alle Temperaturangaben in Grad Slislylglsy s|ls|lyalglsy
Celsius (°C) bei 500 Metern NN. S| B | bbb b B | b S| B
S|l s S Sl s
o | o o o o o | o o | o o
Herabsenkung (Derating) der s|g8|8|8|s8 2/8|8/8|8
i [ | 818 8|8|8 8188|838
typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 NN. 55|55 |5 5 5|5 556
Maximale Umgebungstemperatur ’ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 50 | 50 | 50 | 50 | 45 § g
g 2
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur % "E]
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrénkung? % =
g 3
& £l
On-Board CompactFlash? IV S AR AR AR AR 80
3 | 5AC801.HDDI-00 AR ARArAars AR AR AR A4 80
g
§| 5AC801.HDDI-01 A Araracs AR ArAras 8| o
5| 5ACs01.HDDI-02 AN AraAvrans R AraArar; 8 | -
=
“| 5AC801.HDDI-03 50 | 50 | 50 | 50 | 50 AR ARARARs 60
5AC801.5SDI-00 AR Arararid AR ARARAR4 70
- | 5AC801.HDDS-00 AR ARArAais ARARAR AN 80| =
2 H
5| 5AC801.DVDS-00 50 | 50 | 50 | 50 | 50 AR AR AR AR %3
£
& | 5AC801.DVRS-00 50 | 50 | 50 | 50 | 50 AR ARARAi 5 | §
£ | 5MMDDR.0512-01 AR Ararars AR A AT Ars o
£ | sMMDDR 1024-01 S ||| A AR AR AN -
£ | sMMDDR2048-01 JIviviviv Jiviviviv -
< | 5PC810.5X01-00 AR ArArars AR AR AR AN 80
2| 5PC810.5X02:00 ArArArari AR ArArARs 0|z
s
S | 5PC810.5X03-00 AR AR Arars AR AR AR Ars 80 | 2
B
2| 5PC810.5X05-00 AR AR ArAEa IV 80
5AC600.CANI-00 AR Arararid AR AR AR AN -
x| 5AC600.4851-00 AR ARArAars AR AN ArAas =
53
22| 5AC801.5DL0-00 AR ArArari AR AR AN AR s
£<
%% 5AC801.RDYR-00 AR AR Ar AT AR AR AR ANs -
%g 5ACPCI.RAIC-01(24Stunden/Standard) 30/40| 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 30/40| 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 -
#| 5ACPCIRAIC-03 AV A2V vlvlvlv 5
| 5ACPCI.RAIC-05 50 | 50 | 50 | 50 | 50 I | .

1) Bei waagrechter Einbaulage ist die maximale Umgebungstemperatur um 5 °C zu reduzieren!

2) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhltlichen CompactFlash Karte 5SCFCRD.xxxx-04 oder 5CFCRD.xxxx-03 méglich.

Abbildung 20: Umgebungstemperaturen mit Lifter Kit der CPU Boards 5PC800.B945-0x

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33

69

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten * Gesamtgerat

Information:

e KEINE Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von
ETH1 und ETH2.

¢ Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5°C) Einbaulage erlaubt (siehe auch
Kapitel 3 "Inbetriebnahme"”, Abschnitt "Einbaulagen”, auf Seite 192).

e Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den
Kihlkérpern 5AC801.HS00-00 > Rev. DO und 5AC801.HS00-01 > Rev. DO und
das CPU Board 5PC800.B945-05 mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-02.

200 | 70 | oo | cmazs | a0 | o
Alle Temperaturangaben in Grad ol |a|o| x|y
Celsius (°C) bei 500 Metern NN. Wb B W WY
S 3|3 S S|
@ @ @8 @ @D
Herabsenkung (Derating) der s|8|g8|8|8]|8
maximalen Umgebungstemperatur 8 838 8888
typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 NN. 55| 5|55 |5
- 7 =
MammaleUmgebungslemperalur’ 55 | 55 [ 55 | 55 | 55 | 60 § =
g £
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur E ¢
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? g =
T &
g £
3
On-Board CompactFlash? VIV /| s
| 5AC801.HDDI-00 AR AR ARArArAKk
£ | 5ACB01.HDDIO1 ArArarararacim
§ | 5AC801.HDDI02 viviviviviv]el|™
@ | 5Ac801.HDDI-03 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60
5AC801.SSDI-00 AR AR AraArarar
- | 5AC801.HDDS-00 VIV ] 80) s
=3 o
& | sAcs01.0vDS-00 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 %
£
% | 5AC801.DVRS-00 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | §
£ | 5MMDDR.0512-01 AR AR ArAraAran
| smmDDR 102401 AR A AN AR ArAE
2| 5MMDDR 204801 Jviviv|v|v] -
5 | 5PC810.5X01-00 ARArArAraraE:
2| 5PC810.5X02-00 JIviviviviv]e]|s
2 5
5| 5PC810.5X03-00 AR AR AR AR ARAE I
| 5PC810.5X05-00 AR AR ArArArar:
5AC600.CANI-00 AR AR AR Araran
£| 5AC600.4851-00 AR ArAraras
22| s5AC801.5DL0-00 A2 A2E
85| 5AC801.ADYR-00 A ArARAYArA s
8235
g% 5ACPCI.RAIC-01(24 Stunden/Standard) 30/40| 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40| =
“| sACPCLRAIC-03 AR AR AR Ararans
5ACPCI.RAIC-05 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -

1) Bei waagrechter Einbaulage ist die maximale Umgebungstemperatur um 5 °C zu reduzieren!
2) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhéltlichen CompactFlash Karte 5SCFCRD.xxxx-04 oder
5CFCRD.xxxx-03 méglich.

Abbildung 21: Umgebungstemperaturen mit Lifter Kit der CPU Boards 5PC800.B945-05 und
5PC800.B945-1x
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2.5.3 Minimale Umgebungstemperatur

Die minimale Umgebungstemperatur liegt in Verbindung mit einer der folgenden Komponenten
bei +5°C: 5AC801.DVDS-00, 5AC801.DVRS-00, 5ACPCI.RAIC-01, 5ACPCI.RAIC-02. Wird kei-
ne der genannten Komponenten verwendet so liegt die minimale Umgebungstemperatur bei
0°C.

2.5.4 Wie bestimmt man nun die maximale Umgebungstemperatur?

1) Auswahl des CPU Boards (Verwendung mit oder ohne Lufter Kit).

2) Die Zeile ,Maximale Umgebungstemperatur” zeigt die maximale Umgebungstemperatur des
Gesamtsystemes in Verbindung mit dem jeweiligen CPU Board an.

Information:

Die maximalen Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Her-
absenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000
Meter ab 500 Metern NN.

3) Sind im APC810 System zuséatzlich Laufwerke (Add-on, Slide-in), Hauptspeicher, Zusatz-
steckkarten, usw. eingebaut, kann es vorkommen, dass bedingt durch diese Komponente(n)
eine Temperatureinschrankung besteht.

Ist bei der verbauten Komponente ein ,v“ (Hackchen), so kann diese bei der maximalen Umge-
bungstemperatur des Gesamtsystems problemlos betrieben werden.

Ist bei der verbauten Komponente eine Temperaturangabe z.B. ,35% so darf die Umgebungs-
temperatur des gesamten APC810 Systems diese nicht Uiberschreiten.

2.5.5 Temperaturiiberwachung

Sensoren Uiberwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board, Board I/O,
Board ETH2, Board Netzteil, ETH2 Controller, Netzteil und Slide-in Laufwerke 1/2) im APC810.
Die Position der Temperatursensoren ist der Abbildung "Temperatursensorpositionen", auf
Seite 499 zu entnehmen. Der angegebene Wert in der Tabelle stellt die definierte maximale
Temperatur bei dieser Messstelle!) dar. Beim Uberschreiten der Temperatur wird kein Alarm
ausgelost. Die Temperaturen) kénnen im BIOS (Meniipunkt Advanced - Baseboard/Panel Fea-
tures - Baseboard Monitor) oder unter Microsoft Windows XP/Embedded bzw. Windows Embed-
ded Standard 2009 mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

Desweiteren sind die bei B&R erhéltlichen Hard Disks fir APC810 Systeme mit der S.M.A.R.T
(Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) Technologie ausgestattet. D.h., es kdn-
nen verschiedene Parameter, wie z. B. Temperatur mittels Software (z.B. HDD Thermometer -
Freeware) unter Microsoft Windows XP/Embedded bzw. Windows Embedded Standard 2009
ausgelesen werden.

1) Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert fiir die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter
Bauteile beeinflusst worden sein.
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2.6 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit der Ein-
zelkomponenten die fir die Einschréankung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerates relevant
sind. Fur die Bestimmung ist immer der gemeinsame kleinste wie auch gréBte Wert zu verwen-
den.

Komponente Betrieb Lagerung / Transport
CPU Boards 945GME COM Express 10 - 90% 5-95%
Systemeinheiten (alle Varianten) 5-90% 5-95%
Hauptspeicher fiir CPU Boards 10 - 90% 5-95%

5AC801.HDDI-00 5-90% 5-95%
5AC801.HDDI-01 5-90% 5-95%
5AC801.HDDI-02 8-80% 5-95%
Slide-in Laufwerke 5AC801.HDDI-03 5-95% 5-95%
5AC801.HDDS-00 5-90% 5-90%
5AC801.DVDS-00 8-90% 5-95%
5AC801.DVRS-00 8-90% 5-95%
5AC600.CANI-00 5-90% 5-95%
5AC600.4851-00 5-90% 5-95%
5AC801.SDL0-00 5-90% 5-95%
5AC801.RDYR-00 5-90% 5-95%
ét;rs;:tz;tt:ﬁzi;anen 5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/Standard) 5-90% 5-95%
AP Link 5ACPCI.RAIC-02 (24 Stunden/Standard) 5-90% 5-95%
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/Standard) 8-90% 5-95%
5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/Standard) 8-90% 5-95%
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/Standard) 5-95% 5-95%
5MMHDD.0250-00 (24 Stunden/Standard) 5-95% 5-95%
CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 85% 85%
Zubehir CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 8-95% 8-95%
Memory Stick SMMUSB.2048-xx 10-90% 5-90%
USB Media Drive 5MD900.USB2-01 20 - 80% 5-90%

Tabelle 28: Ubersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der realtiven Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstem-
peratur von 30°C. Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhangigkeit der
Temperatur ist den technischen Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.
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2.7 Leistungshaushalt
2.7.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung

Das nachfolgende Blockschaltbild stellt den vereinfachten Aufbau der APC810 Spannungsver-
sorgung flr die Systemeinheiten dar.

A 4

USV Add-On  § USV Batterie ,
Modul (optional) -

Versorgungsspannung > 2y II 15V ) 4 15V

+24\VDC

v

galvanisch
getrennt

3V3 Standby
15V 3V3 g

> |1 3,

5V Standby

(fir min. 10 ms)

Pufferungskondensatoren |

-12v

-~ +12V

+H2v +2v

Power Taster Ein PCI Bus

Abbildung 22: Spannungsversorgung fir Systemeinheiten

Erlduterung

Aus der Versorgungsspannung werden durch einen DC/DC Wandler 15 V generiert. Diese gal-
vanisch getrennten 15 V speisen weitere DC/DC Wandler, welche die restlichen Spannungen
generieren.

Nach dem Einschalten des Systems (z.B. durch den Power Taster) werden die Spannungen 3V3
und 5 V auf den Bus gelegt. Beim 5 V Ausgang generiert ein weiterer DC/DC Wandler -12 V und
legt diese auf den Bus. Ein zuséatzlicher DC/DC Wandler generiert +12 V.

Die optional anschlieBbare Add-on USV inklusive Batterieeinheit wird tiber 15 V versorgt und ge-
waéhrleistet bei Verlust der Versorgungsspannung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
des 15V Bus.
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2.7.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= DO

Information: CPU boards Vorliegendes System
o0 | 07900 | Ursoo | cweza | Tramn | aro
o o= —|a cufed ofx <] 0 -
Alle Angaben in Watt 3 2l B8 ble bS5 @ S\Nelrtte n (tileser
Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. |2 &|2 8|S 8|2 8|2 8| & paite eintragen
Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte S SIS SIS SIS £[€ §| &
maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte. Cecelegegssl 2
Leistung Gesamtnetzteil (maximal) 130
Add-on USV Modul, optional 175[75]75[75]75[75
maximal moglich bei +12V 75
CPU Board, Fixverbraucher 2630|1814 (43| 11
Arbeitsspeicher 512MB max. 2 Stiick je 1,5 Watt
Arbeitsspeicher 1024MB max. 2 Stiick je 2,5 Watt
Arbeitsspeicher 2048MB max. 2 Sttick je 3 Watt
N Lufter Kit, optional 18(18(18(18|18(18
*+[ Externer Verbraucher, optional ((iber Baseboard) 10(10(10| 10|10 10
Leistungsangabe PCI Karte, optional §
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 6 Watt mit Liifter Kit) h
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Lifter Kit, max. 20 Watt mit Liter Kit)")
Ver +12V 3
maximal mdglich bei +5V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4144 |4a]4]4
'E Hard Disk (Slide-in compact) 41 4|4|a]4]4
..E USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 Watt
£ USB Peripherie USB1, USB3 und USBS je 5 Watt
E Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 05/05(05(05/05(05
3 l‘>’ Externer Verbraucher, optional (iiber BaseBoard) 5/5|5|5|5]|5
O|+ Leistungsangabe PCI Karte, optional ;
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 20 Watt mit Liifter Kit) d
maximal mdglich bei -12V 1,2
[ Leistungsangabe PCI Karte, optional
Ars (max. 1,2 Watt ohne und mit Lifter Kit) )
Verbraucher -12V 3
Verbraucher 5V 3
maximal mdglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 41 alala]a]a
CompactFlash, je 1 Watt
| Schnitistellenoption (Add-on Interface), optional 0,25/0,25/0,25(0,25(0,25|0,25
g Leistungsangabe PCI Karte, optional ;
(max. 3 Watt ohne Lfter Kit, max. 15 Watt mit Lifter Kit) d
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional ;
(max. 3 Watt ohne Lifter Kit, max. 10 Watt mit Liifter Kit) )
Verbraucher 3V3 >
Verbraucher X,

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungs-
bereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Liifter Kit nicht tiberschreiten.

Abbildung 23: Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= DO
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2.7.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < DO

Information: CPU Boards Vorliegendes System
o0 | 07900 | Ursoo | cweza | Tramn | aro
| S S FB 23 8 Werte in dieser
Sita Angaben In Wt . . 222222 929 21 spale einragen
Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. |8 &(& &|@ 8|8 &(@ & &
Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte S SIS SIS SIS £[€ §| &
maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte. Cecelegegssl 2
Leistung Gesamtnetzteil (maximal) 85
Add-on USV Modul, optional 175[75]75[75]75[75
maximal moglich bei +12V 75
CPU Board, Fixverbraucher 2630|1814 (43| 11
Arbeitsspeicher 512MB max. 2 Stiick je 1,5 Watt
Arbeitsspeicher 1024MB max. 2 Stiick je 2,5 Watt
Arbeitsspeicher 2048MB max. 2 Sttick je 3 Watt
N Lufter Kit, optional 18(18(18(18|18(18
*+[ Externer Verbraucher, optional ((iber Baseboard) 10(10|10|10[ 10|10
Leistungsangabe PCI Karte, optional §
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 6 Watt mit Liifter Kit) h
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Lifter Kit, max. 20 Watt mit Liter Kit)")
Ver +12V 3
maximal mdglich bei +5V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4144 |4a]4]4
'E Hard Disk (Slide-in compact) 41 4|4|a]4]4
..E USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 Watt
£ USB Peripherie USB1, USB3 und USBS je 5 Watt
E Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 05/05(05(05/05(05
3 l‘>’ Externer Verbraucher, optional (iiber BaseBoard) 5/5|5|5|5]|5
O|+ Leistungsangabe PCI Karte, optional ;
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 20 Watt mit Liifter Kit) d
maximal mdglich bei -12V 1,2
[ Leistungsangabe PCI Karte, optional
Ars (max. 1,2 Watt ohne und mit Lifter Kit) )
Verbraucher -12V 3
Verbraucher 5V 3
maximal mdglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 41 alala]a]a
CompactFlash, je 1 Watt
| Schnitistellenoption (Add-on Interface), optional 0,25/0,25/0,25(0,25(0,25|0,25
g Leistungsangabe PCI Karte, optional ;
(max. 3 Watt ohne Lfter Kit, max. 15 Watt mit Lifter Kit) d
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional ;
(max. 3 Watt ohne Lifter Kit, max. 10 Watt mit Liifter Kit) )
Verbraucher 3V3 3
Verbraucher X,
1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungs-
bereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Liifter Kit nicht tiberschreiten.

Abbildung 24: Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < DO

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33

75

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten *« Gesamtgerét

2.7.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= DO

Information: CPU Boards Vorliegendes System
L2400 | L7400 | U700 | Clz3 | 17400 | N2To
Alle Angaben in Watt 3 22 % % ; 3 g g z g Werte in dieser
Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. |2 8|8 8|S 8|2 8|2 &| & Spalte eintragen
Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um genmittelte |S SIS SIS SIS 8|2 & 8
maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte. CEcelgegss 2 @
Leistung Gesamtnetzteil (maximal) 130
Add-on USV Modul, optional 175[75]75[75]75[75
maximal méglich bei +12V 75
CPU Board, Fixverbraucher 2630|1814 (43| 11
Arbeitsspeicher 512MB max. 2 Stiick je 1,5 Watt
Arbeitsspeicher 1024MB max. 2 Stiick je 2,5 Watt
Arbeitsspeicher 2048MB max. 2 Sttick je 3 Watt
| Lifter Kit, optional 18(1,8(18]18(18(18
*+[ Externer Verbraucher, optional ((iber Baseboard) 10(10(10| 10|10 10
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 6 Watt mit Liifter Klt)
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Lifter Kit, max. 20 Watt mit Liter Kit)")
Ver +12V 3
maximal mdglich bei +5V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 41 4|4|4a]4]4
'E Hard Disk (Slide-in compact) 7 N R O
-E Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4144 |4]4]4
£ USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 Watt
E USB Peripherie USB1, USB3 und USBS je 5 Watt
3 Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 05(05(05(05(05(05
© Grafikadapter (AP Link), optional 5(5|5|5[|5]|5
5 Externer Verbraucher, optional (iber BaseBoard) 5(5|5|5|5]|5
*+|  Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 20 Watt mit Liifter Kit) "
maximal méglich bei -12V 1,2
X[ Leistungsangabe PCI Karte, optional | | | | | |
- (max. 1,2 Watt ohne und mit Liifter Kit) !
Ver -2V Y
Verbraucher 5V 3
maximal mdglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 414144 4)4
CompactFlash, je 1 Watt
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0,25[0,25/0,25/0,25(0,25(0,25
| Grafikadapter (AP Link), optional 15(15[15|15[15(15
g Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 15 Watt mit Lifter K\t)
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 10 Watt mit Liifter K\t)
Ver 3V3 ¥
Verbraucher X,

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungs-
bereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lifter Kit nicht iberschreiten.

Abbildung 25: Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= DO
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2.7.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < DO

Information: CPU Boards Vorliegendes System
L2400 | L7400 | U700 | Clz3 | 17400 | N2To
| S ST 23 8 Werte in dieser
i : . SEI22122122129 2| Spalteeinvagen
i den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. |2 8|2 8|8 B|@ 8|S &| &
Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um genmittelte |S SIS SIS SIS 8|2 & 8
maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte. CEcelgegss 2 @
Leistung Gesamtnetzteil (maximal) 85
Add-on USV Modul, optional 175[75]75[75]75[75
maximal méglich bei +12V 75
CPU Board, Fixverbraucher 2630|1814 (43| 11
Arbeitsspeicher 512MB max. 2 Stiick je 1,5 Watt
Arbeitsspeicher 1024MB max. 2 Stiick je 2,5 Watt
Arbeitsspeicher 2048MB max. 2 Sttick je 3 Watt
| Lifter Kit, optional 18(1,8(18]18(18(18
*+[ Externer Verbraucher, optional ((iber Baseboard) 10(10(10| 10|10 10
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 6 Watt mit Liifter Klt)
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Lifter Kit, max. 20 Watt mit Liter Kit)")
Ver +12V 3
maximal mdglich bei +5V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 41 4|4|4a]4]4
'_Tg Hard Disk (Slide-in compact) 4144 |a]4]4
-E Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4144 |4]4]4
£ USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 Watt
g USB Peripherie USB1, USB3 und USBS je 5 Watt
3 Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 05(05(05(05(05(05
© Grafikadapter (AP Link), optional 5(5|5|5[|5]|5
5 Externer Verbraucher, optional (iber BaseBoard) 5(5|5|5|5]|5
[ Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 20 Watt mit Liifter Kit) "
maximal méglich bei -12V 1,2
X[ Leistungsangabe PCI Karte, optional | | | | | |
- (max. 1,2 Watt ohne und mit Liifter Kit) !
Ver -2V Y
Verbraucher 5V 3
maximal mdglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 414144 4)4
CompactFlash, je 1 Watt
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0,25[0,25/0,25/0,25(0,25(0,25
| Grafikadapter (AP Link), optional 15(15[15|15[15(15
g Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 15 Watt mit Lifter K\t)
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 10 Watt mit Liifter K\t)
Ver 3V3 ¥
Verbraucher X,
1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungs-
bereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lifter Kit nicht iberschreiten.

Abbildung 26: Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < DO
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2.7.6 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX03-00

Information: CPU Boards Vorliegendes System
L2400 | L7400 | U700 | Clz3 | 17400 | N2To
Alle Angaben in Watt g g; B2 3 g g z g Werte in dieser
Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. |2 8|8 8|S 8|2 8|2 &| & Spalte eintragen
Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um genmittelte |S SIS SIS SIS 8|2 & 8
maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte. CEcelgegss 2 @
Leistung Gesamtnetzteil (maximal) 130
Add-on USV Modul, optional 175[75]75[75]75[75
maximal méglich bei +12V 75
CPU Board, Fixverbraucher 2630|1814 (43| 11
Arbeitsspeicher 512MB max. 2 Stiick je 1,5 Watt
Arbeitsspeicher 1024MB max. 2 Stiick je 2,5 Watt
Arbeitsspeicher 2048MB max. 2 Sttick je 3 Watt
5! Lufter Kit, optional 3,718,7(37(37(37|37
*+[ Externer Verbraucher, optional ((iber Baseboard) 10(10(10| 10|10 10
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 6 Watt mit Liifter Klt)
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Lifter Kit, max. 20 Watt mit Liter Kit)")
Ver +12V 3
maximal mdglich bei +5V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 41 4|4|4a]4]4
'E Hard Disk (Slide-in compact) 7 N R O
-E Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4144 |4]4]4
£ USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 Watt
E USB Peripherie USB1, USB3 und USBS je 5 Watt
3 Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 05(05(05(05(05(05
© Grafikadapter (AP Link), optional 5(5|5|5[|5]|5
5 Externer Verbraucher, optional (iber BaseBoard) 5(5|5|5|5]|5
*+|  Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 20 Watt mit Liifter Kit) "
maximal méglich bei -12V 1,2
X[ Leistungsangabe PCI Karte, optional | | | | | |
- (max. 1,2 Watt ohne und mit Liifter Kit) !
Ver -2V Y
Verbraucher 5V 3
maximal mdglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 414144 4)4
CompactFlash, je 1 Watt
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0,25[0,25/0,25/0,25(0,25(0,25
| Grafikadapter (AP Link), optional 15(15[15|15[15(15
g Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 15 Watt mit Lifter K\t)
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 10 Watt mit Liifter K\t)
Ver 3V3 ¥
Verbraucher X,

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungs-
bereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lifter Kit nicht iberschreiten.

Abbildung 27: Leistungskalkulation mit 5PC810.SX03-00
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2.7.7 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00

Information:

Alle Angaben in Watt

CPU Boards

Vorliegendes System

12400 | L7400 | U750 | CWa23 | Tra00

10
3
3

04

14

00
0
11
02
1
0
1

Werte in dieser

(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 15 Watt mit Lifter K\t)

3
Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. E’;’ §§ % :‘é’ :';’ § % % % §> Spalte eintragen
Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um genmittelte |S SIS SIS SIS 8|2 & 8
maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte. CEcelgegss 2 @
Leistung Gesamtnetzteil (maximal) 130
Add-on USV Modul, optional 175[75]75[75]75[75
maximal méglich bei +12V 75
CPU Board, Fixverbraucher 2630|1814 (43| 11
Arbeitsspeicher 512MB max. 2 Stiick je 1,5 Watt
Arbeitsspeicher 1024MB max. 2 Stiick je 2,5 Watt
Arbeitsspeicher 2048MB max. 2 Sttick je 3 Watt
| Lifter Kit, optional 2828(28(28(28|28
*+[ Externer Verbraucher, optional ((iber Baseboard) 10(10(10| 10|10 10
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 6 Watt mit Liifter Klt)
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Lifter Kit, max. 20 Watt mit Liter Kit)")
Ver +12V 3
maximal mdglich bei +5V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 41 4|4|4a]4]4
'E Hard Disk (Slide-in compact) 4144 |a]4]4
-E Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4144 |4]4]4
£ USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 Watt
E USB Peripherie USB1, USB3 und USBS je 5 Watt
3 Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 05(05(05(05(05(05
© Grafikadapter (AP Link), optional 5(5|5|5[|5]|5
5 Externer Verbraucher, optional (iber BaseBoard) 5(5|5|5|5]|5
*+|  Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Lifter Kit, max. 20 Watt mit Liifter Kit) R
maximal méglich bei -12V 1,2
X[ Leistungsangabe PCI Karte, optional | | | | | |
- (max. 1,2 Watt ohne und mit Liifter Kit) !
Ver -2V Y
Verbraucher 5V 3
maximal mdglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 414144 4)4
CompactFlash, je 1 Watt
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0,25[0,25/0,25/0,25(0,25(0,25
| Grafikadapter (AP Link), optional 15(15[15|15[15(15
g Leistungsangabe PCI Karte, optional

Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional
(max. 3 Watt ohne Liifter Kit, max. 10 Watt mit Liifter K\t)

Ver 3V3 ¥

Verbraucher X,

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungs-
bereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lifter Kit nicht iberschreiten.

Abbildung 28: Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00
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2.8 Serialnummernaufkleber

Jedes B&R Gerat wird mit einem einzigartigen Serialnummernaufkleber mit Barcode (Type 128)
versehen, um eine eindeutige Identifizierung des Gerates zu ermdglichen. Hinter der Fronttlre
befindet sich die Serialnummer des Gesamtgerates. Hinter dieser Serialnummer sind alle in dem
System verbauten Komponenten (Bestellnummer, Bezeichnung, Revision, Serialnummer, Lie-
ferdatum und Garantieende) abgebildet.

D00 O lll

. A3C7@168444

| e br-autamaticn, cem

Abbildung 29: Serialnummernaufkleber Vorderseite

Ein Aufkleber mit detaillierten Informationen der verbauten Komponenten ist auch auf der Ruick-
seite der Montageplatte zu finden.

!IIHII\!IMM IMIIIII o

Abbildung 30: Serialnummernaufkleber Riickseite
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Diese Information kann auch Uber die B&R Homepage abgerufen werden. Hierzu ist auf der
Startseite www.br-automation.com die Serialnummer des Gesamtgerates (zu finden hinter der
Fronttiire) bei der Serialnummernsuche einzugeben. Nach der Suche erhéalt man eine detaillierte

Auflistung der verbauten Komponenten.
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adresse ein. ASCAULGBAIU | SPUEUO.BYISUU AU uUG-Uu-UL HU-UU-00

J
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Abbildung 31: Beispiel Serialnummernsuche - A3C70168444
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2.9 Blockschaltbilder

Die nachfolgenden Blockschaltbilder zeigen den vereinfachten Aufbau der Systemeinheiten mit
einem CPU Board in Abh&ngigkeit der verschiedenen Buseinheiten.

2.9.1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-00

CPU Temperatur M CPU M

Intel Core2 Duo
Core Duo, Celeron M

Atom Nz70

SMBus
SO-DIMM > T™DS
Modul 1 SDV0B
512MB - 2GB analog RGB Monitor / Panel
North Brid SDL1/DVIH
Memory CIILLEED Grafc
Kontroller | Intel 82945GME | kontroller Sensor 0 Opionaler
Lufter 1
-| Te \
SO-DIMM Sonsor Net F Option CAN| | [~ Optonaler Power Led
Modul 2  Batere oder RS485 Lifter 2 otigriinorange
512MB - 2GB| g/ 5,5 DMI R HDD Led
Interface batteriegepuffert Lifter 3 b
N\ Link1 Led
5PC810.BX01-00 - 0 Slot Bus 1 PC o
[ TN Link2 Led
5, FPGA MTCX Kontroller gelb
3 ‘Serial EEPROM
S Factory Setlings
£ Reset Taster
8
—I Power Taster
Line Dr
I RS232 COM1
Line Driver
) RS232 COM2
4. Security Key
PCle (Lane 0-5) )
( . CMOS Profile
:ﬂ:; SATA Schalter
Optional Kontroller USBS PCle (4| Ethermet Ethernet
Slide-in l:om?al:l +5Volt USB7 Kontroller
SATA HardDisk | -2V Usms Intel 82573L ETH2
Primary IDE South Brid USBO
Kontrolle ou ridage USB [
V Batterie e ICH7M-D: Kontwollr | USB Pole (5) - Eneret Ethernet
e Realtec 81118 ETH1
Intel 82801GHM USB3
USB4 USB1

Add-on USV Modul

: 4. USB2
Echtzeituhr ACY7 Sound
RTC Kontroller UsB3

C UsB4
Temperaturihi _I
femperaturihler s . USB5

| etsev -
Monitor Flash
DCDC |_+5Vol Sius
Pufterung 10ms [ giceing Mic
4

DCiDC Spannungsiiberwachung
Fr
DC/DC | +33Volt . Line In
Swiching o
Summer N
DGI0G | + 12 Vol |—. Line Out
Switching

mmmm Schnittstelle nach auBen gefiihrt  ==——= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 32: Blockschaltbild 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-00
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2.9.2 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-01

Clock Generator SMBus

SM B
soDMM [
Modul 1
512MB - 2GB|
SO-DIMM
Modul 2

512MB - ZGBI M

CPU Temperatur
B

Core CPU Core

Intel Core2 Duo
Core Duo, Celeron M

TMDS
Sil 1362A
analog RGB Monitor / Panel

Atom N270
SDVOB
North Bridge
Kot |Intel 82045GME | koneies

Temperatur
Sensor 0

5
2}
=
B3
e}
=}
4

PCle (0-3)

5PC810.BX01-01 - 0 Slot Bus 1 PCle

V Batterie

DMI
Interface

Sensor Netzteil

512 kB SRAM
gep

Temperatur

SDL1/DVIH
SDLIF

Optionaler

Lfter 1

IF Option CAN|

oder RS485

Lafter2

Lifter 3 geb

Optionaler

Power Led
rotigrin/orange

HDD Led

RAM 128 kB
Serial Flash

Serial EEPROM
Factory Settings

SM Bus

FPGA MTCX Kontroller

Link1 Led
gelb

Link2 Led
gebb

Reset Taster

6 polig

Temperaturihler
Kontroller
DC/DC
Isolated

Pufferung 10 ms

Power Taster

RS232 COM1

Line Driver
RS232
Line Driver
RS232

RS232 COM2

4. Security Key

CMOS Profile
Schalter
PCle (4)  Ethernet Ethernet
Kontroll
e 82573 ETH2
PCle (5)  Ethernet Ethernet
Kontroll
Restec 1118 ETH1

PCle (Lane 0-5)
-
Optional Kontroller uses
Slide-in compactj [User
2ot + 5 vot
SATA HardDisk [+ YO Teoe
Primary IDE . U550
Kontroller South Bridge Al I
t
V Batterie \CH7M-DH onoler (L58%
Intel 82801GHM USB3
USB4
Add-on USV Modul
Echtzeituhr 2097 Sound
Batterie fTe Kontroller
Einheit

DC/IDC |_+5Vol
Switching

DC/DC | +3.3 Vol
Switching

DC/DC | +12 Vot
Switching

m=mm Schnittstelle nach auBen gefiihrt
1 Schnittstelle optional oder intern

+15,6 Volt

Hardware
Monitor

Spannungsiiberwachung
—

SM Bus

BIOS
Flash

Piezzo

USB1
usB2

=g
:= uses
I

USB5

Mic

. Line In

Summer

L@ Lneou

Abbildung 33: Blockschaltbild 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-01
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2.9.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00

CPU Temperatur Core CPU Core AP Link Modul

-
LVDS
Intel Core2 Duo sil 1352

Core Duo, Celeron M AP Link

SM Bus Atom N270 SDL2/DVI-D
FPGA
SM Bus
| SMBus T
SO-DIMM SDVO C J UsB?
Modul 1 VOB | ) Sil 13624
512MB - 2GB, analog RGB Monitor / Panel
. \ SDL1/DVH
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDLIF
Kontroler | Intel 82945GME | kontroller [ Sensor IO Optionaler
Lifter 1
- T
SO-DIMM i IF Option GAN| | [~Optonaler Power Led
Modul 2 V Battrie oder RS485 Lifter 2 rotigrin/orange
512MB - 2GB| gy 5.6 pmI HDD Led
Interface gen Lifter3 geb
) Link1 Led
5PC810.8X02-00 - 2 Slot Bus 2 PCI o
BB Link? Led
= 2| |2 FPGA MTCX Kontroller geb
> 3|18 ‘Serial EEPROM
= S| 2 Factory Settings
2 = |2 Reset Taster
[ 3l &
Power Taster
I ——
Line Driver
J RS232 COM2
G USBS

4. Security Key
PCle (Lane 0-5)
- CMOS Profile
SATA 1 .

samao| SAA Schalter
Optonal Kontroler juses | PCle () Etheret Ethernet
Slide-in compact] USB7
i |+ 5 Volt Kontroller
‘SATA HardDisk | —=—— USB5 Intel 82573L ETH2
Primary IDE . USB0
Kontroller South Bridge USB i1 | rcies| cnemet Ethernet
V Batterie Kontroller | —=_
O ICH7M-DH USE2 Kontroller ETH1
Intel 82801GHM [osss | Reallec 81118
USB4 USB1
Add-on USV Modul USB2
Batterie
Einheit

6 polig

Temperaturihler - _I
Kontroller +15,6 Vot

F— ‘ Hardware BIOS
Monitor | | Flash
DCIDC |_+5Vol, SMBus
Switching
DCDC
Isolated

USB5

Pufferung 10 ms

Mic
e . Line In
Switching v
Summer N
BGI0G | + 12 ol |—‘ Line Out
Swilching

m=mm Schnittstelle nach auBen gefiihrt
1 Schnittstelle optional oder intern

Spannungsiiberwachung
—

Echtzeituhr AC7 Sound
RTC Kontroller UsB3
UsB4

Abbildung 34: Blockschaltbild 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-00
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2.9.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01

512MB - ZGBI M

AP Link Modul

VDS
Sil 1362A

FPGA

|
UsB?

TMDS
Sil 1362A

analog RGB

LA~

DMI
Interface

5
@B
5
@

PCle (0-3)

5PC810.BX02-01 - 2 Slot Bus 1 PCI/ 1 PCle

PCle X4 Slot 2

SM Bus

32 Bit PCI Bus Slot 1

kC  USBS

SATA 1

Optional
Slide-in compact]
SATA HardDisk

512 kB SRAM
gep

Core Core
CPU Temperatur CPU
—
Intel Core2 Duo
B Core Duo, Celeron M
Atom 270
SM Bus
>
SO-DIMM -
Modul 1 DVO B
512MB - 2GB,
North Bridge
Memor Grafik Temperatur
Konvoter | Intel 82945GME | konroler sensor 10
SO-DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil
V Batterie

SDLIF

IF Option CAN|

oder RS485

Optionaler
Lifter 1

Optionaler

Lafter2

Optionaler
Lifter 3

RAM 128 kB
Serial Flash

Serial EEPROM
Factory Settings

FPGA MTCX Kontroller

+5Volt

PCle (Lane 0-5)
SATA
SATAO K Kontroller
Primary IDE )
Kontroller South Bridge UsB
Kontroller
ICH7M-DH
Intel 82801GHM

V Batterie
‘

Add-on USV Modul

Batterie
Einheit
6 polig

Temperaturfihler

pc/inc
Isolated

Kontroller

Pufferung 10 ms

Echtzeituhr
RTC

USB6
USB7.

USBS
USBO
USB1
UsB2
USB3
USB4

Line Driver
RS232
Line Driver
RS232

——
R r—

PCle (4)

Ethernet
Kontroller
Intel 82573L

PCle(5)|  Ethemet
Kontroller

Realtec 81118

L
L

AC97 Sound
Kontroller

+15,6 Volt

DC/IDC |_+5Vol
Switching

DC/DC | +3.3 Vol
Switching

DC/DC | +12 Vot
Switching

m=mm Schnittstelle nach auBen gefiihrt
1 Schnittstelle optional oder intern

SM Bus

Hardware
Monitor

Spannungsiiberwachung
—

BIOS
Flash

Piezzo
Summer

g
(]
I

Lo

AP Link
SDL2/DVID

Monitor / Panel

SDL1/DVIH

Power Led
rotigrin/orange

HDD Led
gelb

Link1 Led
gelb

Link2 Led
gebb

Reset Taster
Power Taster
RS232 COM1
RS232 COM2

Security Key

CMOS Profile
Schalter

Ethernet
ETH2

Ethernet
ETH1

USB1
usB2

USB3
usB4

USB5
Mic
Line In

Line Out

Abbildung 35: Blockschaltbild 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-01
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2.9.5 Systemeinheit 5PC810.SX03-00 + Buseinheit 5PC810.BX03-00

CPU Temperatur Core CPU Core AP Link Modul

-
LVDS
Intel Core2 Duo sil 1352

Core Duo, Celeron M AP Link
FPGA

SDL2/DVI-D

Atom K270

SM Bus
| SMBus 1
SO-DIMM SDVO C J use7[  TMDs
Modul 1 VOB | ) Sil 13624
512MB - 2GB, ¢ analog RGB g\/IDEP/iL?/T‘/ Panel
Memory North Bridge Grafik Temperatur SOLIF
Kontroler | Intel 82945GME | kontroller [ Sensor IO Optionaler
Lifter 1
- | Te \
SO-DIMM Sese Neited IF Option GAN| | [~Optonaler Power Led
Modul 2 V Battrie oder RS485 Lifter 2 rotigrin/orange
Interface gen Lifter3 geb
) Link1 Led
5PC810.8X03-00 - 3 Slot Bus 2 PCI /1 PCle o
i ETEN Link? Led
- 3 | |a] FPGA MTCX Kontroller gel
3 2 HIE Serial EEPROM
K A slls Factory Settings
4 4 =l |z Reset Taster
2 8| (8]
< Power Taster
Line Driy
I —
Line Driy
) RS232 COM2
o 4. Security Key
PCle (Lane 0-5) )
( . CMOS Profile
iﬁiﬁ; SATA Schalter
Optional Koniraler usBs PCle @) Etmernet Ethemnet
Slide-in compact] [use7 Kontroll ermel
g |+ 5 Volt ontroller
SATA HardDisk {222 USES Intel 82573L ETH2
Primary IDE South Brid USB0
Kontrol outh Bridge I R —
V Batterie e g Kontoler | USBT PCle (5))  Ethernet Ethernet
O ICH7M-DH USE2 Kontroller ETH1
Intel 82801GHM IE Reallec 81118
USB4 USB1

usB2

Add-on USV Modul 4.
Echtzeituhr 2097 Sound
Batterie fTe Kontroller USB3
Einheit 1 uSB4
6 polig _I .

Temperaturfiihler
- Kontroller USBS
+15,6 Volt
> Hardware BIOS
SMBus | Monitor Flash

DCIDC |_+5Vol,
Pienna 1056 17 swiching Spannungsiiberwachung
—

e . Line In
Switching v
Summer N
BGI0G | + 12 ol |—‘ Line Out
Swilching

Mic

pc/inc
Isolated

m=mm Schnittstelle nach auBen gefiihrt
1 Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 36: Blockschaltbild 5PC810.SX03-00 + 5PC810.BX03-00
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2.9.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00

AP Link Modul
CPU Temperatur Core CPU Core
LVDS
Intel Core2 Duo Si1362A AP Link
SMBus Core Duo, Celeron M SDL2 VLD
Atom N270
FPGA
SM Bus
ELELN |
SO-DIMM SDVO C J USB7 TMDS
Modul 1 VOB | ) Sil 13624
512MB - 2GB ¢ analog RGB g\/IDEP/iL?/T‘/ Panel
— North Bridge Gk Tomperatur SDLIF
Kontroler | Intel 82945GME | kontroller [ Sensor 0 Optionaler
Lifter 1
- | Te \
SO-DIMM Someoy Netati IF Option CAN| | [~ Optionaler Power Led
Modul 2  Battere oder RS485 Liifter 2. rougrin/orange
Interface 9! Lifter 3 gob
) Link1 Led
5PC810.8X05-00 - 5 Slot Bus 4 PCI / 1 PCle o
d pipiglE Link2 Led
= | 3 @ | |a] FPGA MTCX Kontroller gel
= B z Ei 2|12 Serial EEPROM
2| [ A d =1E Factory Settings
Il g § § § Reset Taster
£l EIIE]
Power Taster
Line Driy
I Az o
Line Driy
RS232 COM2
kC  USBS .
4. Security Key
PCle (Lane 0-5) )
s . CMOS Profile
iﬁiﬁ; SATA Schalter
Optional Kontroller UsB6 PCle ()] Ethernet
Slide-in compact] Ethernet
'SATA HardDisk |- 5 Volt USB7. Kontroller ETH?
i USBS Intel 82573L
Primary IDE . USBO
Kontroller South Bridge usB | pete (5 Ememet Ethernet
V Batterie Kontroller erne
O ICH7M-DH USE2 Kontroller ETH1
Intel 82801GHM Use3 Fealeotrtie
— UsBt
Add-on USV Modul usB2
Echtzeituhr 'AC97 Sound
Batterie RTC Kontroller USB3
Eineit USB4
6 polig _I
Temperaturfilhler
: B uses
| e Hardvare
Flash
DCIDC | +5 Vol SMBus | Monior =
Pufferung 10 ms Switching Mic
DCIDC Spannungsiiberwachung
Kl -
DCIDC | +3.3 Vol . Line In
Switching A
iezzo
Summer . i
DC/DC | +12Volt Line Out
Switching
mmmm Schnittstelle nach auBen gefiihrt
1 Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 37: Blockschaltbild 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-00
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2.9.7 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-01

CPU Temperatur Core CPU Core AP Link Modul

-
LVDS
Intel Core2 Duo sil 1352

Core Duo, Celeron M AP Link
FPGA

SDL2/DVI-D

Atom K270

SM Bus
| SMBus T
SO-DIMM SDVO C J use7[  TMDs
Modul 1 DVO B [ ) Sil 1362A
512MB - 2GB analog RGB Monitor / Panel
. ) SDL1/DVH
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDLIF
Kontroler | Intel 82945GME | kontroller [ Sensor IO Optionaler
Lifter 1
- | Te it
SO-DIMM Sese Neited IF Option GAN| | [~Optonaler Power Led
Modul 2 V Battrie oder RS485 Lifter 2 rotigrin/orange
Interface 9! Lifter3 geb
) Link1 Led
5PC810.BX05-01 - 5 Slot Bus 2 PC1/ 3 PCle o
pInin Lk Leg
= | HIEE I FPGA MTCX Kontroller gelb
B = @l |9 (@ al | o
3| |2 =l |=l|= =E ‘Serial EEPROM
= £ of |2 |2 = Factory Settings
2| (2 22|12 == Reset Taster
o | a| &
8| (8]
Power Taster
Line Driy
I —
Line Driy
RS232 COM2
kC  USBS .
4. Security Key
PCle (Lane 0-5) )
( . CMOS Profile
:g:; SATA Schalter
Optional Kontroller uses | PCle (f  Ethernet Ethernet
Slide-in compact +5Volt USB7 Kontroller
SATA HardDisk [—— USE5 Intel 82573L ETH2
Primary IDE South Brid USB0
Kontroller outh Bridge usB f————————
V Batterie \CH7M-DH Kontroller EZ:;— PCle (5) lfo‘:ﬁfo"”z" _I Ethernet
— ETH1
Intel 82801GHM Usea Reallec 81118
= USBT
usB2

Temperaturfiihler
- Kontroller USBS
+15,6 Volt
> Hardware BIOS
SMBus | Monitor Flash

DCIDC |_+5Vol,
Pienna 1056 17 swiching Spannungsiiberwachung
—

e . Line In
Switching v
Summer N
BGI0G | + 12 ol |—‘ Line Out
Swilching

m=mm Schnittstelle nach auBen gefiihrt
1 Schnittstelle optional oder intern

Mic

Add-on USV Modul 4.
Echtzeituhr 2097 Sound
Batterie fTe Kontroller USB3
Einheit 1 uSB4
6 polig _I .

pc/inc
Isolated

Abbildung 38: Blockschaltbild 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-01
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2.9.8 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-02

CPU Temperatur
B —

Core | cpy Core

Intel Core2 Duo
Core Duo, Celeron M

AP Link Modul

DS

S‘I ‘mA

|
TMDS
Sil 13624

use?
analog RGB

Temperatur

SDLIF

Sensor O

5PC810.BX05-02 - 5 Slot Bus 5 PCI

Slide-In Siot 1
Slide-In Siot 2
32 Bit PCI Bus Siot 5
32 Bit PCI Bus Siot 4.
32 Bit PCI Bus Siot 3
32 Bit PCI Bus Siot 2.
32 Bit PCI Bus Siot 1

o 210
| SMBus
SO-DIMM SO
Modul 1 SDVO B
512MB - 2GB
Memory North Bridge Grafik
Kontroller Intel 82945GME Kontroller
SO-DIMM
Modul 2
v Batterie
512MB - 2GB
EIETI DMI
Interface

Temperatur
Sensor Netztel

Optonaler
Liter 1
Optonaler
Liter2

IF Opiion CAN
oder RS485
Optonaler
Liter3

RAM 128 kB

Serial EEPROM
Factory Settings

FPGA MTCX Kontroller

FC

Line Driver
RS232

Spannungsiiberwachung

PCle (Lane 0.5)

SATA
Kontroller

Optonal

3
SHTA HargDisk | + 5 Volt

V Batterie

e

Add-On USV Modul

Batterie
Einheit Laderegler usv
6 polig

Temperaturfihler

Kontroller

Pufferung 10 ms

DC/DC
Isolated

mmmm Schnittstelle nach auBen gefiihrt
= Schnittstelle optional oder intern

DCiDC | +33 Vol
Switching
DCIDC | +12Vol
Switching

Primary IDE

Kontroller South Bridge
ICH7M-DH

Echtzeituhr

RTC

Intel 82801GHM

Line Driver
RS232

ACS7 Sound
Kontroller

+15,6Volt
Hardware
SMBus | Monior
DCDC | +5Volt
‘Spannungsilberwachung
—>

BIOS
Flash

—g
(]
I

Piezz0

‘Summer

Lo

AP Link
SDL2/DVID

Monitor / Panel
SDL1/DVIH

Power Led
rotigrin/orange

HDD Led
gelb

Link1 Led
gelb

Link2 Led
gebb

Reset Taster

Power Taster

RS232 COM1

RS232 COM2

4. Security Key
CMOS Profile
Schalter
= e | e Ethernet
USB7 Kontroller
USBS Intel 82573L ETH2
USBO
usB
Kontroller | _USB! PCle (5) Ethemet Ethernet
SB2 Kontrolg
UsB3 Reslooi 116 ETH1
= UsB1

usB2

USB3
usB4

USB5

Mic

Line In

Line Out

Abbildung 39: Blockschaltbild 5PC810.5X05-00 + 5PC810.BX05-02
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2.10 Geréteschnittstellen
2.10.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Der fUr den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lie-
ferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder
0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem APC810
Gehéuse zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelétete Siche-
rung (15A, flink) abgesichert, sodass bei Uberlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder fal-
schem AnschlieBen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der
Versorgungsspannung keine Beschadigung des Gerates erfolgt. Wird die Sicherung in einem
Fehlerfalle zerstort, so muss das Gerat an B&R zur Reparatur geschickt werden.

Spannungsversorgung
verpolungssicher 3 polig, male
Pin Beschreibung
1
2 Funktionserde
3 +

Zubehor
0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme
0TB103.91 | Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme

Tabelle 29: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC
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Erdung

Vorsicht!
Die Funktionserde (Pin 2) ist méglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbin-

den. Dabei ist zu empfehlen, den groBt moéglichen zugelassenen Leiterquerschnitt
beim Versorgungsstecker zu verwenden.

Die APC810 Systeme besitzen auf der Unterseite einen Erdungsanschluss.

- 9%e® "
* ? ®
\‘\“\‘.““ .\.
V't g% o
Ve o .Q‘
)
@

)

Abbildung 40: Erdungsanschluss

Mit der M4 Sicherheitsmutter kann z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt
des Schaltschrankes oder der Anlage in der der APC810 eingebaut wird, befestigt werden. Der
Leitungsquerschnitt sollte dabei so grof3 wie méglich (mindestens 2,5 mm?) gewahlt werden.

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33 91

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten *« Gesamtgerét

2.10.2 Serielle Schnittstelle COM1

Serielle Schnittstellen COM1")

Typ RS232, modemfahig, nicht
galvanisch getrennt
UART 16550 kompatibel, 16 Byte

FIFO

Ubertragungsgeschwindigkeit

max. 115 kBaud

Kabellange

max. 15 Meter

Pin

Belegung

DCD

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

Ol Nl s~|[w|r

RI

9-poliger DSUB, male

Tabelle 30: Pinbelegung COM1

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.
Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
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Serielle Schnittstellen COM2")

Typ

RS232, modemfahig, nicht
galvanisch getrennt

UART

16550 kompatibel, 16 Byte
FIFO

Ubertragungsgeschwindigkeit

max. 115 kBaud

Kabellange

max. 15 Meter

Pin

Belegung

—_

DCD

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

Ol Nl s~|[w|r

RI

9-poliger DSUB, male

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.
Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

Tabelle 31: Pinbelegung COM2

2.10.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)

Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)

Die nachfolgende Ubersicht zeigt einen Uberblick der maglichen
verfiigbaren Videosignale beim Monitor/Panel Ausgang.
Details siehe Technische Daten des verwendeten CPU Boards.

CPU Board

Videosignale mit allen
Systemeinheitenvarianten

5PC800.B945-00/-10 RGB, DVI, SDL
5PC800.8945-01/-11 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-02/-12 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-03 /-13 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-04 / -14 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-05 RGB, DVI, SDL

Tabelle 32: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL
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2.10.5 Ethernet 1 (ETH1)

Dieser Ethernet Controller istim CPU Board integriert und wird Uber die Systemeinheit nach au-

Ben gefiihrt.
Ethernet 1 Anschluss (ETH1")
Controller Realtek RTL8111B/C?)
Verkabelung S/STP (Cat5e)
- RJ45 Twisted Pair (10BaseT/100BaseT), female
Ubertragungsge- 10/100/1000 MBit's %
schwindigkeit Speed LED Link LED
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e) (grtn orange) :
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s)
Orange 1000 MBit/s
Link LED Ein Aus
Orange Link Activity (Blinkt)
(Eine Verbindung (Daten werden
zu einem Ether- Ubertragen)
net Netzwerk ist
vorhanden)

Tabelle 33: Ethernet Anschluss (ETH1)

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.
Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Bei den CPU Boards 5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 ist der Realtek 8111B integriert.
Bei den CPU Boards 5PC800.B945-05 und 5PC800.945-10, -11, -12, -13, -14 ist der Realtek 8111C integriert.

3) Umschaltung erfolgt automatisch.
4) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Wichtige Information zur Ubertragungsgeschwindigkeit

Auf Grund thermischer Gegebenheiten ist der Betrieb der ETH1 im 1000 MBit/s Modus mit den
CPU Boards 5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 nur unter Verwendung eines Lifter Kits oder
Verwendung von Kuhlkérpern (5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01) ab Rev. DO (siehe auch
Abschnitt 2.5 "Umgebungstemperaturen”, auf Seite 65) erlaubt.

Bei den CPU Boards 5PC800.B945-10, -11, -12, -13, -14 mit den Kihlkdrpern 5AC801.HS00-
00 und 5AC801.HS00-01 und dem CPU Board 5PC800.B945-05 mit dem Kuhlkérper
5AC801.HS00-02 entféllt diese Limitierung.
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Treibersupport
Zum Betrieb des Realtek Ethernet-Controllers RTL8111B/C ist ein spezieller Treiber notwendig.

Es stehen fir die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage
(www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Hersteller-
seiten, herunterzuladen.
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2.10.6 Ethernet 2 (ETH2)

Dieser Ethernet Controller ist im Basisboard integriert und wird tber die Systemeinheit nach au-
Ben gefiihrt.

Ethernet 2 Anschluss (ETH2"))

Controller Intel 82573L
Verkabelung S/STP (Cat5e)
" RJ45 Twisted Pair (10BaseT/100BaseT), female
Ubertragungsge- 10/100/1000 MBit's 2
schwindigkeit )
Speed LED Link LED
Kabelldnge max. 100 m (min. Cat5e) (grtin / orange) ; (orange)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBitis
Orange 1000 MBit/s
Link LED Ein Aus
Orange Link Activity (Blinkt)
(Eine Verbindung (Daten werden
zu einem Ether- Ubertragen)
net Netzwerk ist
vorhanden)

Tabelle 34: Ethernet Anschluss (ETH2)

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.
Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch.
3) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Zum Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82573L ist ein spezieller Treiber notwendig. Es ste-
hen flr die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-
automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Hersteller-
seiten, herunterzuladen.
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2.10.7 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4)

Die APC810 Gerate verfligen Uber einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit
mehreren USB Ports, wovon 5 nach auB3en gefihrt und fir den Anwender frei verfligbar sind.

Warnung!

An die USB Schnittstellen kénnen USB Peripheriegerate angeschlossen werden.
Auf Grund der Vielféltigkeit der am Markt erhéltlichen USB Geréte, kann B&R keine
Garantie fiir deren Funktion libernehmen. Fiir die bei B&R erhéltlichen USB Gerite
wird die Funktion gewahrleistet.

Weitere Informationen siehe Kapitel 3 "Inbetriecbnahme", Abschnitt "Anschluss von
USB Peripheriegeraten”, auf Seite 229.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC-Spezifikation ist diese Schnittstelle mit duBerster
Sorgfalt beziiglich EMV, Kabelfiihrung etc. zu behandeln.

USB1,2,3,4
Universal Serial Bus (USB1, USB2, USB3, USB4)")

Ubertragungsge- Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 4 x USB Typ A, female
schwindigkeit MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Stromversorgung?

USB1, USB3 max. 1A

USB2, USB4 max. 500 mA
maximale
Kabelldnge 5m (ohne Hub)

Tabelle 35: USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.
Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter” (max. 500 mA bzw. 1 A) abgesichert.
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uUsB5
Universal Serial Bus (USB5)")
Ubertragungsge- Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed 4 x USB Typ A, female
schwindigkeit (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Stromversorgung?®
USB5 max. 1A
maximale
Kabellange 5m (ohne Hub)

Tabelle 36: USB5 Anschluss

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.
Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter” (max. 1 A) abgesichert.
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2.10.8 MIC, Line IN, Line OUT

Bei allen APC810 Systemen ist ein AC97 (Rev. 2.2) kompatibler Soundchip vorhanden bei dem
die Kanale MIC, Line IN und Line OUT von auBen zuganglich sind.

MIC, Line IN, Line OUT

Controller Realtek AC97 Rev. 2.2 3,5 mm Klinkenanschluss, female

MIC Anschluss eines Mono Mikrofon
liber 3,5 mm Klingenstecker.

Line IN Einspeisung eines Stereo Line In Signals
(iber 3,5 mm Klinkenstecker.

Line OUT Anschluss eines Stereo Wiedergabegera-
tes (z.B. Verstérker)
(iber einen 3,5 mm Klinkenstecker.

Tabelle 37: MIC, Line IN, Line OUT

Treibersupport

Zum Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fiir die freige-
gebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automati-
on.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Hersteller-
seiten, herunterzuladen.
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2.10.9 Add-on Schnittstellensteckplatz

Hier kann eine optionale Add-on Schnittstelle (z.B. CAN, RS485) gesteckt werden. Siehe auch
3.9 "Schnittstellenoptionen (IF Option)", auf Seite 178.

Add-on Schnittstellensteckplatz

verfiigbare Add-on Schnittstellen
5AC600.CANI-00 Add-on CAN Interface
5AC600.4581-00 Add-on RS232/422/458 Interface IF Option

Tabelle 38: Add-on Schnittstellensteckplatz
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2.10.10 Add-on USV Steckplatz

Hier kann ein optionales Automation PC Add-on USV Modul oder das APC810 Ready Relais /2
montiert werden.

Add-on USV Steckplatz
Add-on USV + Zubehor
5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5 Ah
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m
5CAUPS.0030-00 USV Kabel 3m
APC810 Ready Relais
5AC801.RDYR-01 APC810 Ready Relais /2

Pinbelegung bei montiertem Add-on USV Modul

+

+

NTC (fir Batterietemperaturmessung

ol ||| =

NTC (fiir Batterietemperaturmessung

Tabelle 39: Add-on USV Steckplatz (ohne und mit montierter USV)

2.10.11 AP Link Steckplatz
In Verbindung mit der AP Link Steckkarte 5AC801.SDL0-00 besteht die Méglichkeit, einen zwei-

ten Grafikstrang mit DVI und SDL aber ohne RGB Signalen zu realisieren. Weiters kann das
APC810 Ready Relais 5AC801.RDYR-00 montiert werden.

Information:

Die Montage von AP Link Steckkarten ist nur in Verbindung mit den Systemeinhei-
ten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 méglich.
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2.10.12 Card Slot Steckplatz (PCl/ PCle)

Je nach Variante der Buseinheit kénnen Standard PCI 2.2 half-size Karten bzw. PCI Express
(PCle) half-size Karten gesteckt werden. Diese diirfen die nachfolgenden Abmessungen nicht
Uberschreiten.

1777

100,5
106,7

) M Alle Angaben in mm

174 _ 258 55

Abbildung 41: Abmessungen Standard half-size PCI Karte

167,65

106,65
100,36

111,15

11,65
3,65

15
49,65
57,15

59,05

8,25

Alle Angaben in mm

Abbildung 42: Abmessungen Standard half-size PCle Karte
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2.10.13 Status LEDs

Die Status LEDs sind in der Systemeinheit.

Status LEDs

LED Farbe Bedeutung

Power Spannungsversorgung OK

Das System befindet sich im
Stromspar- Standby Modus
(S5: Soft-off Modus oder S4:
Hibernate Modus -Suspend-
to-Disk)

orange” ein Spannungsversorgung nicht
OK; das System l&uft im Batte-
riebetrieb.

HDD gelb ein Signalisiert einen IDE Lauf-
werkszugriff (CF, HDD, CD,
usw.)

Link1 | gelb ein Zeigt eine aktive SDL Verbin- : s
dung am Monitor / Panel Ste- i mmo
cker an. _ Security Key

blinken | Eine aktive SDL Verbindung .'

wurde durch einen Span-
nungsverlust der Displayein-
heit unterbrochen.

Link2 | gelb ein Zeigt eine aktive SDL Verbin-
dung am AP Link an.

blinken | Eine aktive SDL Verbindung
am AP Link wurde durch einen
Spannungsverlust der Dis-
playeinheit unterbrochen.

Tabelle 40: Daten Status LEDs

1) Leuchtet nur bei installierter Add-on USV.

Das Licht der Status LEDs wird Uber Lichtwellenleiter an die Vorderseite der Frontabdeckung
gefuhrt.

Abbildung 43: Status LEDs Vorderseite
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2.10.14 CMOS Profile Schalter

CMOS Profile Schalter

Mit dem 16 stelligen CMOS Profile Schalter kénnen verschie-
dene BIOS Defaultwerteprofile eingestellt werden.
Schalterstellung | Beschreibung
0 Profil 0: Defaultprofil reserviert. 0- F Hex
1 Profil 1: Optimiert fiir die Systemein- <
heiten 5PC810.5X01-00, . "°";
5PC810.5X02-00 und # =
5PC810.5X03-00 R s @~
Profile -,
2 Profil 2: Optimiert fiir die Systemein- S . Cink 1
heit 5PC810.SX05-00 % 2
T Reset
3 Profil 3: Optimiert fiir die Systemein- s:‘:.f‘,’;:’,’.’{.y. LB.::,,
heit 5PC820.5X01-00 s
4 Profil 4: Reserviert '
5 Profil 5: Optimiert fir die Systemein-
heiten 5PC820.1505-00 und
5PC820.1906-00

Tabelle 41: CMOS Profile Schalter

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS
Defaultwerte fiir dieses System dar und sollte daher nicht geadndert werden.

Die Position des CMOS Profile Schalters wird unter anderem in den BIOS Setupseiten und im
B&R ADI Control Center angezeigt.
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2.10.15 Power Taster

Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstiitzung besitzt der Power Taster verschiedenste Funk-

tionalitaten.

Technische Daten « Gesamtgerét

Power Taster

Der Power Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B.
mit einer Kugelschreiberspitze) betétigt werden.

. Power

Der Power Taster verhalt sich wie z.B. der Netzschalter bei ® .Po
aktuellen Desktop PCs mit ATX Netzteil: ‘%MOS . Hpp—Foer
kurzes Driicken ... APC810 einschalten bzw. Betriebssys- - Pmﬂu@
tem herunterfahren und APC810 ausschalten. . Link 1
langes Driicken ... ATX Netzteil schaltet ohne herunterfah- .R =
ren den APC810 aus (Datenverlust méglich!). JHardvae . L;:kz =

ecurity Key ttery

Kapitel 2
Technische Daten

Beim Driicken des Power Tasters wird der MTCX Prozessor
nicht resetiert.

Tabelle 42: Power Taster

2.10.16 Reset Taster

Information:

Ab der MTCX PX32 Firmware > V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getrig-
gert, das heiBt, dass das Gerit trotz gedriickter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX
PX32 Firmware < V00.11 startet das System bei langerem Driicken (ca. 10 Sekunden)
und wiederloslassen des Reset Tasters nicht mehr.

Reset Taster

Der Reset-Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B.
mit einer Kugelschreiberspitze) betatigt werden.

. Power
Wenn der Reset Taster betatigt wird, wird ein Hardware-Re- 7 )
set, PCl-Reset ausgeldst. Der APC810 startet neu (Kaltstart). o @ ‘ Hpp  Power
~ Profile
Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resetiert. . Link 1
i L J
% Hardware . iz X%t
Security Key Battery -

Tabelle 43: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust fiihren!
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2.10.17 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) individuell
gespeicherten BIOS Einstellungen sowie Daten im SRAM sicher und befindet sich hinter der
schwarzen Abdeckung. Die Pufferdauer der Batterie betrédgt mindestens 22 Jahre (bei 50°C,
8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%). Die Batterie
stellt ein VerschleiBteil dar und sollte regelmaBig (mindestens nach der angegebenen Lebens-
dauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

Batterie

Batterie

Typ Renata 950 mAh

Tauschbar Ja, von auBen zuqénglich Wi

Lebensdauer 21/2 Jahre") c"'os'

. Link 1
Zubehér Kurzbeschreibung @ [}
oy = Reset

0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stk. = sr;;f:;gy. s

Lithium Batterien 4 Stiick,
3V /950 mAh, Knopfzelle

4A0006.00-000 Lithium Batterie 1 Stk.
Lithium Batterie 1 Stlick,
3V /950 mAh, Knopfzelle

usBs

Tabelle 44: Batterie

1) Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerates und in weiterer Folge alle 24
Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie be-
lastet und anschlieBend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten
(unter Advanced - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann
aber auch in einer Kundenapplikation Gber die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus Bedeutung

na. Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstitzt.

Good Pufferung der Daten ist gewahrleistet

Bad Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazitét als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist die Puf-
ferung der Daten noch fir ca. 500 Stunden gewéhrleistet.

Tabelle 45: Bedeutung Batteriestatus
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2.10.18 Hardware Security Key

Als Hardware Security Key (Dongle) fiir den Kopierschutz der Software empfiehlt B&R einen
Dongle basierend auf den DS1425 von MAXIM (friher Dallas Semiconductors).

Hardware Security Key

Hinter der schwarzen Abdeckung kann ein Hardware Securi-

HDD
ty Key (Dongle) gesteckt werden. sucs .

Link 1

Reset
Link 2
Hardware .

Security Key Battery

Tabelle 46: Hardware Security Key

Warnung!

Ein- und Ausbau des Hardware Security Keys darf nur in spannungslosem Zustand
erfolgen!
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2.10.19 CompactFlash Siot 1

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern Uber
IDE PATA mit dem Chipset verbunden. Es kdnnen CompactFlash Karten des Types | gesteckt
werden.

CompactFlash Slot (CF1)

Anschluss PATA Master
CompactFlash

Typ Typ!
Zubehér Kurzbeschreibung —
5CFCRD.0512-04 | CompactFlash 512 MB B&R 2
5CFCRD.1024-04 | CompactFlash 1024 MB B&R
5CFCRD.2048-04 | CompactFlash 2048 MB B&R
5CFCRD.4096-04 | CompactFlash 4096 MB B&R
5CFCRD.8192-04 | CompactFlash 8192 MB B&R
5CFCRD.016G-04 | CompactFlash 16 GB B&R
5CFCRD.0064-03 | CompactFlash 64 MB SSI
5CFCRD.0128-03 | CompactFlash 128 MB SSI !
5CFCRD.0256-03 | CompactFlash 256 MB SSI ¢ ;;
5CFCRD.0512-03 | CompactFlash 512 MB SSI cF1 ; L4
5CFCRD.1024-03 | CompactFlash 1024 MB SSI @ J :
5CFCRD.2048-03 | CompactFlash 2048 MB SSI
5CFCRD.4096-03 | CompactFlash 4096 MB SSI
5CFCRD.8192-03 | CompactFlash 8192 MB SSI

Tabelle 47: CompactFlash Slot (CF1)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand
erfolgen!
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2.10.20 CompactFlash Slot 2

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern Uber
IDE PATA mit dem Chipset verbunden. Es kdnnen CompactFlash Karten des Types | gesteckt
werden.

CompactFlash Slot (CF2)
Anschluss PATA Slave
CompactFlash
Typ Typl
Zubehér Kurzbeschreibung

5CFCRD.0512-04 | CompactFlash 512 MB B&R ﬂ M
5CFCRD.1024-04 | CompactFlash 1024 MB B&R
5CFCRD.2048-04 | CompactFlash 2048 MB B&R i
5CFCRD.4096-04 | CompactFlash 4096 MB B&R USBS
5CFCRD.8192-04 | CompactFlash 8192 MB B&R = .
w
cr2
m

5CFCRD.016G-04 | CompactFlash 16 GB B&R %
5CFCRD.0064-03 | CompactFlash 64 MB SSI :
5CFCRD.0128-03 | CompactFlash 128 MB SSI
5CFCRD.0256-03 | CompactFlash 256 MB SSI
5CFCRD.0512-03 | CompactFlash 512 MB SSI
5CFCRD.1024-03 | CompactFlash 1024 MB SSI
5CFCRD.2048-03 | CompactFlash 2048 MB SSI
5CFCRD.4096-03 | CompactFlash 4096 MB SSI
5CFCRD.8192-03 | CompactFlash 8192 MB SSI

Tabelle 48: CompactFlash Slot (CF2)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand
erfolgen!
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2.10.21 Slide-in Slot 1

Der Slide-in Slot 1 ist intern Gber SATA | und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-in Slot 1
Anschluss SATA I und USB
Zubehor Kurzbeschreibung
5AC801.ADAS-00 APC810 Slide-in compact Adapter
5AC801.HDDS-00 | APC810 Slide-in HDD EE25 Stidedn ’%‘cmos .
5AC801.DVRS-00 | APC810 Slide-in DVD-RIRW = = '\
5AC801.DVDS-00 | APC810 Slide-in DVD-ROM % o
T Ry
Tabelle 49: Slide-in Slot 1

Information:

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentrédgern im

laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu kénnen, muss dies

vom Betriebssystem unterstiitzt werden.
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2.10.22 Slide-in Slot 2

Der Slide-in Slot 2 ist intern Giber SATA | und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-in Slot 2
Anschluss SATA | und USB
Zubehor Kurzbeschreibung
5AC801.HDDS-00 | APC810 Slide-in HDD EE25 o
| &7
5AC801.DVRS-00 | APC810 Slide-in DVD-R/RW St siein
5AC801.DVDS-00 | APC810 Slide-in DVD-ROM 1 TR § >
& L 2
Tabelle 50: Slide-in Slot 2
Information:

Der APC810 Slide-in compact Adapter 5AC801.ADAS-00 kann aus mechanischen
Gegebenheiten (SchlieBen der Fronttiire) nur im Slide-in Slot 1 gesteckt werden.

Information:

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentragern im
laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu kdnnen, muss dies
vom Betriebssystem unterstiitzt werden.
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Technische Daten * Gesamtgerat

2.10.23 Slide-in compact Slot

Der Slide-in compact Slot ist intern tber SATA | mit dem Chipset verbunden.

Slide-in compact Slot

Anschluss

SATA|

Zubehor

Kurzbeschreibung

5AC801.HDDI-00

APC810 Slide-in compact HDD
40GB EE25

5AC801.HDDI-01

APC810 Slide-in compact HDD
80GB EE25

uUsB5

5AC801.HDDI-02

APC810 Slide-in compact HDD
160GB EE25

5AC801.SSDI-00

APC810 Slide-in compact SSD
32GB (SLC)

i |

Tabelle 51: Slide-in compact Slot

Information:

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentrédgern im
laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu kénnen, muss dies
vom Betriebssystem unterstiitzt werden.

Einbau bzw. Tausch eines Slide-in compact Laufwerks siehe Abschnitt "Slide-in compact Lauf-
werkseinbau bzw. -tausch", auf Seite 472.
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3. Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Die Systemeinheit vereint alle Einzelkomponenten in sich zu einem kompakten Geréat. Es be-
steht aus dem Gehause mit integriertem Basisboard. Die Schnittstellen sind vorderseitig hinter
der orangenen Fronttlre bzw. oberseitig leicht zugénglich. Die Systemeinheiten gibt es in den
GroéBen mit 1, 2, 3 oder 5 Card Slots.

3.1.1 Technische Daten

Ausstattung 5PC810.SX01-00 5PC810.5X02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00
Foto
) § -
s e B ¥ [ s A‘l

B&R ID Code $A3ED $A3C7 $B2C3 $A3EE
Serielle Schnittstelle

Anzahl 2
Ethernet Schnittstelle

Anzahl 2
USB Schnittstelle

Anzahl 5
Monitor / Panel Ausgang Ja
AC97 Sound Ja
IF Option Steckplatz Ja
Card Slots (PCI/ PCle Slots")) 1 2 | 3 5
CompactFlash Slot

Anzahl 2
Steckplatz fir Slide-in Laufwerk 1 | 1 2
Steckplatz fir Slide-in compact Laufwerk 1
Steckplatz fiir Add-on USV Modul Ja
Reset Taster Ja
Power Taster Ja
CMOS Profile Schalter Ja
Batteriefach Ja
Hardware Security Fach Ja
Liifter Kit Einschub Ja

Tabelle 52: Technische Daten Systemeinheiten
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Ausstattung 5PC810.5X01-00 5PC810.5X02-00 5PC810.5X03-00 5PC810.5X05-00
AP Link Slot - Ja
Status LEDs Ja
MTCX?) Ja
Elektrische Eigenschaften
Spannungsversorgung
Nennspannung 24 VDC +25%
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A < 300 ps
Leistungsaufnahme siehe Abschnitt 2.7 "Leistungshaushalt"

Mechanische Eigenschaften

Gehéuse®
Material verzinktes Blech
Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427C), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432C)
Frontabdeckung orange eingefarbter Kunststoff (hnlich Pantone 144C)
AuBenabmessungen (ohne Kihlkérper)
Breite 74 mm 113,5 mm 134 mm 194,4 mm
Lénge 252,7 mm 254,6 mm 2545 mm 254,5 mm
Héhe 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm
Gewicht (ohne Kuhlkdrper) ca.2,2kg ca. 2,8kg ca. 3,2kg ca. 3,9kg
Befestigungslaschen (fiir M4 Schrauben) 4 4 4 6
Bohrschablonen zur Montage siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt "Bohrschablonen’, auf Seite 190

Tabelle 52: Technische Daten Systemeinheiten (Forts.)

1) Abhéngig von der Buseinheit.
2) Maintenance Controller Extended, weitere Informationen siehe Abschnitt "Maintenance Controller Extended (MTCX)", auf Seite 500.
3) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit méglich.
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3.2 Buseinheiten

Die Buseinheiten sind passend zu den Systemeinheiten in 1, 2, 3 bzw. 5 Card Slot GréBen mit

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

PCI und / oder PCI Express Unterstltzung erhéltlich.

1 PCI Slot

5PC810.BX01-00

1 PCle Slot

5PC810.BX01-01

Abbildung 44: 1 Slot Buseinheiten

2 PCl Slots

5PC810.BX02-00

1PCl Slot

1 PCle Slot

5PC810.BX02-01

Abbildung 45: 2 Slot Buseinheiten

1PCle Slot

5PC810.BX03-00

Abbildung 46: 3 Slot Buseinheit
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

1PCle Slot 3 PCle Slots

4 PCl Slots
2 PCI Slots

5PC810.BX05-00 5PC810.BX05-01

5 PCl Slots

5PC810.BX05-02

Abbildung 47: 5 Slot Buseinheiten

3.2.1 Technische Daten

Ausstattung 5PC810.BX | 5PC810.BX | 5PC810.BX | 5PC810.BX | 5PC810.BX | 5PC810.BX | 5PC810.BX | 5PC810.BX
01-00 01-01 02-00 02-01 03-00 05-00 05-01 05-02
PCI Slot
Anzahl 1 2 1 2 4 2 5
Standard 22 - 2.2 22 2.2 2.2 22 2.2
PCI Bus Typ 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit
Bus Speed 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz
PCI Express
Anzahl 1 1 1 1 3
Standard - 1.0a - 1.0a 1.0a 1.0a 1.0a -
Bus Speed x4 (10 GB/s) x4 (10 GB/s) | x4 (10 GB/s) x1(2,5 x1(2,5
GB/s) GBf/s)

Tabelle 53: Technische Daten Buseinheiten
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3.3 CPU Boards 945GME

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.3.1 Technische Daten

Abbildung 48: CPU Board

Ausstattung 5PC800.B945- | 5PC800.B945- | 5PC800.B945- | 5PC800.B945- | 5PC800.B945- | 5PC800.B945-
00 01 02 03 04 05
5PC800.B945- | 5PC800.B945- | 5PC800.B945- | 5PC800.B945- | 5PC800.B945-
10 1 12 13 14
Bootloader / Betriebssystem embedded AMI BIOS (Beschreibung siehe Kapitel 4 "Software", Abschnitt "BIOS Optionen", auf Seite 243)
Prozessor
Typ Intel® Core™ Intel® Core™2 | Intel® Core™2 Intel® Cele- Intel® Core™2 | Intel® Atom™
Duo Duo Duo ron® M Duo
Bezeichnung L2400 L7400 U7500 423 T7400 N270
Taktfrequenz 1,66 GHz 1,5 GHz 1,06 GHz 1,06 GHz 2,16 GHz 1,66 GHz
Architektur 65 nm 65 nm 65 nm 65nm 65 nm 45 nm
L1 Cache 32 kByte 32 kByte 32 kByte 32 kByte 32 kByte 24 kByte
L2 Cache 2MB 4MB 2MB 1MB 4MB 512kB
Front Side Bus - FSB 667 MHz 667 MHz 533 MHz 533 MHz 667 MHz 533 MHz
Intel 64 Architecture Nein Ja Ja Nein Ja Nein

Chipset

Intel® 945GME / Intel 82801 GHM (ICH7M-DH)

Speicher SO-DIMM DDR2 667/PC5300, max. 3 GByte
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 950
Speicher bis zu 224 MByte (wird vom Hauptspeicher reserviert)
Farbtiefe max 32 Bit
Auflésung
RGB 400 MHz RAMDAC, up to 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) including 1920 x 1080 @ 85 Hz (HDTV)
DVI 2 x Intel compliant SDVO port, 1920 x 1080
Echtzeituhr (RTC)
Batteriegepuffert Ja
Genauigkeit bei 25°C typ. 12 ppm (1 Sekunde)") pro Tag
Massenspeicherverwaltung 2 x SATA, 1 x IDE
Power Management ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)

Tabelle 54: Technische Daten CPU Boards
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

1) Bei max. spezifizierter Umgebungstemperatur: typ. 58 ppm (5 Sekunden) - worst case 220 ppm (19 Sekunden).

3.4 Kiihlkorper

Abbildung 49: Kihlkérper

3.4.1 Technische Daten

Mechanische Eigenschaf- 5AC801.HS00-00 5AC801.HS00-01 5AC801.HS00-02
ten
geeignet fiir CPU Boards 5PC800.B945-00/-10 5PC800.B945-04 / -14 5PC800.B945-05

5PC800.B945-01/-11
5PC800.B945-02/-12
5PC800.8945-03/-13

Material Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes
AuBenabmessungen
Breite 228,7 mm 228,7 mm 228,7 mm
Hohe 218 mm 218 mm 218 mm
Tiefe 12,8 mm 28 mm 12,8 mm
Gewicht ca. 1,7kg ca.2kg ca. 1,7kg

Tabelle 55: Technische Daten Kuhlkdrper
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.5 Hauptspeicher

Die CPU Boards bieten Platz fir zwei Hauptspeichermodule. Werden zwei gleich grof3e
(z.B. 1 GB) Module gesteckt so wird die Dual-Channel Memory Technologie unterstitzt. Werden
zwei ungleich groBe (z.B. 1 GB und 2 GB) Module gesteckt, so wird diese Technologie nicht un-
terstitzt.

Werden zwei 2 GB Module gesteckt, so sind nur 3 GB Hauptspeicher verwendbar.

Abbildung 50: Hauptspeicher

3.5.1 Technische Daten

Ausstattung 5MMDDR.0512-01 5MMDDR.1024-01 5MMDDR.2048-01
GroBe 512 MB 1GB 2GB

Typ DDR2 SDRAM / PC2-5300

Bauart 200 Pin SO-DIMM

Organisation 64M x 64 Bit 128M x 64 Bit 256M x 64 Bit

Tabelle 56: Technische Daten Hauptspeicher

Information:

Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgefiihrt werden.
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten
3.6 Laufwerke
3.6.1 Slide-in compact HDD 40GB EE25 - 5AC801.HDDI-00

Diese Hard Disk ist fiir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusétzlich eine erweiterte
Temperaturspezifikation.

B

Abbildung 51: Slide-in compact HDD 40GB EE25 - 5AC801.HDDI-00

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5AC801.HDDI-00
Herstellerbezeichnung Seagate ST940817SM
Formatierte Kapazitat 40 GB

Anzahl der Kopfe 1

Anzahl der Sektoren (User) 78.140.160
Bytes pro Sektor 512
Umdrehungsgeschwindigkeit 5400 rpm
Zugriffszeit (Durchschnitt) 5,6 ms

Tabelle 57: Technische Daten Slide-in compact HDD - 5AC801.HDDI-00
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Ausstattung 5AC801.HDDI-00
Positionierzeit (Seek, typische Werte)
Minimum (Spur zu Spur) 1ms
Durchschnitt (Lesezugriff) 12,5ms
Maximum (Lesezugriff) 23ms
Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff) 3 Sekunden (typisch)
Schnittstelle SATA
Datentransferrate
Intern max. 450 MBits/s
Zum / Vom Host max. 150 MB/s (Ultra-DMA Mode 5)
Cache 8 MB
S.M.A.R.T. Support Ja
MTBF 750000 Power On Hours")
Mechanische Eigenschaften
Montageweise auf Slide-in compact fix
AuBenabmessungen
Hohe 98 mm
Breite 13mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1349
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur?
Betrieb - standard / 24 Stunden -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit®
Betrieb 5 bis 90% nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95% nicht kondensierend
Transport 5 bis 95% nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 2 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors
Lagerung 5 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors
Schock (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)
Betrieb 300 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors
150 g und 11 ms Dauer, keine non-recovered Errors
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors
400 g und 0,5 ms Dauer, keine non-recovered Errors
Meereshdhe
Betrieb - 300 bis 5000 m
Lagerung - 300 bis 12192 m

Tabelle 57: Technische Daten Slide-in compact HDD - 5AC801.HDDI-00 (Forts.)

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshohe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden.
Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

3) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Temperatur Luftfeuchtediagramm

100
95
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Abbildung 52: Temperatur Luftfeuchtediagramm - 5AC801.HDDI-00

Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle
305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maxi-
mal 20°C betragen.
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.6.2 Slide-in compact HDD 80GB EE25 - 5AC801.HDDI-01

Diese Hard Disk ist fiir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusétzlich eine erweiterte

Temperaturspezifikation.

B

Abbildung 53: Slide-in compact HDD 80GB EE25 - 5AC801.HDDI-01

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5AC801.HDDI-01
Herstellerbezeichnung Seagate ST980817SM
Formatierte Kapazitat 80 GB
Anzahl der Kopfe 2
Anzahl der Sektoren (User) 156.301.488
Bytes pro Sektor 512
Umdrehungsgeschwindigkeit 5400 rpm
Zugriffszeit (Durchschnitt) 5,6 ms
Positionierzeit (Seek, typische Werte)
Minimum (Spur zu Spur) 1ms
Durchschnitt (Lesezugriff) 12,5ms
Maximum (Lesezugriff) 23 ms

Tabelle 58: Technische Daten Slide-in compact HDD - 5AC801.HDDI-01

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33

123

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Ausstattung 5AC801.HDDI-01
Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff) 3 Sekunden (typisch)
Schnittstelle SATA
Datentransferrate

Intern max. 450 MBits/s

Zum / Vom Host max. 150 MB/s (Ultra-DMA Mode 5)
Cache 8MB
S.M.AR.T. Support Ja
MTBF 750000 Power On Hours")

Mechanische Eigenschaften

Montageweise auf Slide-in compact fix
AuBenabmessungen
Hohe 98 mm
Breite 13 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 133¢g
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur?
Betrieb - standard / 24 Stunden -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit®)
Betrieb 5 bis 90% nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95% nicht kondensierend
Transport 5 bis 95% nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 2 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors
Lagerung 5 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors
Schock (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)
Betrieb 300 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors
150 g und 11 ms Dauer, keine non-recovered Errors
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors
400 g und 0,5 ms Dauer, keine non-recovered Errors
Meereshdhe
Betrieb - 300 bis 5000 m
Lagerung - 300 bis 12192 m

Tabelle 58: Technische Daten Slide-in compact HDD - 5AC801.HDDI-01 (Forts.)

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshohe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden.
Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

3) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Temperatur Luftfeuchtediagramm

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55 1
50
45 1
40
35 1
30
25 1
20
15 1
10 1

Betrieb

Lagerung / Transport

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend)

L s T S S S O S
0 —— e ———— |
80 70 -60 50 -40 -30 20 -10 O 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100
<= Temperatur [°C] mm»>

Abbildung 54: Temperatur Luftfeuchtediagramm - 5AC801.HDDI-01

Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle
305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maxi-
mal 20°C betragen.
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.6.3 Slide-in compact HDD 160 GB 24x7 ET - 5AC801.HDDI-02

Diese Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusatzlich eine er-
weiterte Temperaturspezifikation (ET).

Abbildung 55: Slide-in compact HDD 160 GB - 5AC801.HDDI-02

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5AC801.HDDI-02
Herstellerbezeichnung Fujitsu MHY2160BH-ESW
Formatierte Kapazitat 160 GB
Anzahl der Kopfe 3
Anzahl der Sektoren (User) 312.581.808
Bytes pro Sektor 512
Umdrehungsgeschwindigkeit 5400 rpm
Zugriffszeit (Durchschnitt) 12ms
Positionierzeit (Seek, typische Werte)
Minimum (Spur zu Spur) 1,5ms
Durchschnitt (Lesezugriff) 12ms
Maximum (Lesezugriff) 22ms

Tabelle 59: Technische Daten Slide-in compact HDD - 5AC801.HDDI-02
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Ausstattung 5AC801.HDDI-02
Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff) 4 Sekunden (typisch)
Schnittstelle SATA
Datentransferrate
Intern max. 84,6 MBits/s
Zum / Vom Host max. 150 MB/s (Ultra-DMA Mode 5)
Cache 8 MB
S.M.AR.T. Support Ja
MTBF 300000 Power On Hours")
Mechanische Eigenschaften
Montageweise auf Slide-in compact fix
AuBenabmessungen
Héhe 98 mm
Breite 13 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 135¢g
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur?
Betrieb - standard / 24 Stunden -15 bis 80°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit®)
Betrieb 8 bis 90% nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei 29°C)
Lagerung 5 bis 95% nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei 40°C)
Transport 5 bis 95% nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei 40°C)
Vibration
Betrieb 5-500 Hz: 1 g, keine nichtbehebbaren Fehler
Lagerung 5- 500 Hz: 5 g, keine Beschadigung
Schock (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)
Betrieb 325 g, 2 ms, keine nichtbehebbaren Fehler
Lagerung 900 g, 1 ms, keine Beschédigung
120 g, 11 ms, keine Beschadigung
Meereshdhe
Betrieb - 300 bis 3000 m
Lagerung - 300 bis 12192 m

Tabelle 59: Technische Daten Slide-in compact HDD - 5AC801.HDDI-02 (Forts.)

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden.
Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

3) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 56: Temperatur Luftfeuchtediagramm - 5AC801.HDDI-02

Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle
305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maxi-
mal 20°C betragen.
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.6.4 Slide-in compact HDD 250GB - 5AC801.HDDI-03

Diese Hard Disk ist fiir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert.

B

Abbildung 57: Slide-in compact HDD 250GB - 5AC801.HDDI-03

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Ausstattung 5AC801.HDDI-03
Herstellerbezeichnung Seagate ST9250315AS
Formatierte Kapazitét 250 GB
Anzahl der Kopfe 1
Anzahl der Sektoren (User) 488.397.168
Bytes pro Sektor 512
Umdrehungsgeschwindigkeit 5400 rpm +0,2%
Zugriffszeit (Durchschnitt) 5,56 ms
Positionierzeit (Seek, typische Werte)
Minimum (Spur zu Spur) 1ms
Durchschnitt (Lesezugriff) 14 ms
Maximum (Lesezugriff) 30 ms

Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff)

3,6 Sekunden (typisch)

Tabelle 60: Technische Daten Slide-in compact HDD - 5AC801.HDDI-03
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Ausstattung 5AC801.HDDI-03
Schnittstelle SATA
Unterstiitzte Transfermodi SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6
PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6

Datentransferrate

Intern max. 1175 MBits/s

Zum / Vom Host max. 150 MB/s (SATA 1), max. 300 MB/s (SATA II)
Cache 8 MB
S.M.AR.T. Support Ja
MTBF 550.000 Power On Hours")

Mechanische Eigenschaften

Montageweise auf Slide-in compact fix
AuBenabmessungen
Hohe 98 mm
Breite 13mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1349
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperaturz)
Betrieb - standard / 24 Stunden® 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit?)
Betrieb 5 bis 95% nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95% nicht kondensierend
Transport 5 bis 95% nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 0,5 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors
Lagerung 5 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors
Schock (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)
Betrieb 350 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors

1000 g und 1 ms Dauer, keine non-recovered Errors
600 g und 0,5 ms Dauer, keine non-recovered Errors

Meereshdhe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m

Tabelle 60: Technische Daten Slide-in compact HDD - 5AC801.HDDI-03 (Forts.)

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshohe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden.
Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten
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Abbildung 58: Temperatur Luftfeuchtediagramm - 5AC801.HDDI-03

Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle
305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maxi-
mal 20°C betragen.
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3.6.5 Slide-in compact SSD - 5AC801.SSDI-00

Abbildung 59: Slide-in compact SSD 5AC801.SSDI-00

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen
Féllen kann es dariber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kom-
men!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken,
wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in
Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.
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Ausstattung

5AC801.SSDI-00

Herstellerbezeichnung

Intel SSDSA2SH032G1

Formatierte Kapazitat

32GB

Schnittstelle

SATA

kontinuierliches lesen

max. 250 MByte/s

kontinuierliches schreiben

max. 170 MByte/s

loPs")
4k schreiben 3.300
4k lesen 35.000
S.M.AR.T Support Ja
MTBF 2.000.000 Stunden
Wartung keine
Datenverlésslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
Power On/Off Cycles 50.000
Endurance
garantierte Datenmenge 700 TB
ergibt in 5 Jahren 350 GB/Tag
SLC-Flash Ja
Wear Leveling statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
Kompatibilitat SATA Revision 2.6 complient, komaptibel mit SATA 1,5 GBit/s und 3 GBit/s Interface Raten
ATA/ATAPI-7

SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Mechanische Eigenschaften

Montageweise auf Slide-in compact fix
AuBenabmessungen
Héhe 98 mm
Breite 13 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 118¢g
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Lagerung 5 bis 95%
Transport 5 bis 95%
Vibration
Betrieb 2,17 g bei 7 - 800 Hz
Lagerung 3,13 g bei 10 - 500 Hz
Transport 3,13 g bei 10 - 500 Hz

Tabelle 61: Technische Daten Slide-in compact SSD - 5AC801.SSDI-00
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Umwelt Eigenschaften 5AC801.SSDI-00
Schock
Betrieb 1000g/0.5ms
Lagerung 1000g/0.5 ms
Transport 1000 g/0.5ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m

Tabelle 61: Technische Daten Slide-in compact SSD - 5AC801.SSDI-00 (Forts.)

1) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 60: Temperatur Luftfeuchtediagramm - 5AC801.SSDI-00
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Benchmark

Die nachfolgenden zwei Benchmarks zeigen einen Vergleich der Intel Solid State Drive

(5AC801.SSDI-00) und der Seagate Hard Disk (5AC801.HDDI-00) beim zyklischen lesen bzw.
schreiben.
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Abbildung 61: ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Lesen
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Abbildung 62: ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben
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3.6.6 Hard Disk Adapter (slide-in compact) - 5AC801.ADAS-00

Abbildung 63: Hard Disk Adapter (slide-in compact) 5AC801.ADAS-00

Information:

Der APC810 Slide-in compact Adapter 5AC801.ADAS-00 kann aus mechanischen
Gegebenheiten (SchlieBen der Fronttiire) nur im Slide-in Slot 1 gesteckt werden.

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften 5AC801.ADAS-00
AuBenabmessungen

Héhe 172,5 mm

Breite 22mm

Tiefe 150 mm
Gewicht 3289

Tabelle 62: Technische Daten Slide-in HDD Adapter - 5AC801.ADAS-00
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3.6.7 Slide-in HDD EE25 - 5AC801.HDDS-00

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Abbildung 64: Slide-in HDD EE25 5AC801.HDDS-00

Technische Daten

Information:
Die nachfolgend angegebenen Kenndaten,

weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B.

Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir

diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-

diese Einzelkomponente verwendet ist,

gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5AC801.HDDS-00
Herstellerbezeichnung Seagate ST940817SM
Formatierte Kapazitat 40 GB
Anzahl der Kdpfe 1
Anzahl der Sektoren (User) 78.140.160
Bytes pro Sektor 512
Umdrehungsgeschwindigkeit 5400 rpm
Zugriffszeit (Durchschnitt) 5,6 ms
Positionierzeit (Seek, typische Werte)
Minimum (Spur zu Spur) 1ms
Durchschnitt (Lesezugriff) 12,5ms
Maximum (Lesezugriff) 23 ms

Tabelle 63: Technische Daten Slide-in

HDD EE25 - 5AC801.HDDS-00
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Ausstattung 5AC801.HDDS-00
Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff) 3 Sekunden (typisch)
Schnittstelle SATA
Datentransferrate

Intern max. 450 MBits/s

Zum / Vom Host max. 150 MB/s (Ultra-DMA Mode 5)
Cache 8MB
S.M.AR.T. Support Ja
MTBF 750000 Power On Hours")

Mechanische Eigenschaften

Montageweise auf Slide-in compact fix
AuBenabmessungen
Héhe 172,5 mm
Breite 22 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 3879
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur?
Betrieb - standard / 24 Stunden -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit®)
Betrieb 5 bis 90% nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95% nicht kondensierend
Transport 5 bis 95% nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 2 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors
Lagerung 5 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors
Schock (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)
Betrieb 300 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors
150 g und 11 ms Dauer, keine non-recovered Errors
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors
400 g und 0,5 ms Dauer, keine non-recovered Errors
Meereshdhe
Betrieb - 300 bis 5000 m
Lagerung - 300 bis 12192 m

Tabelle 63: Technische Daten Slide-in HDD EE25 - 5AC801.HDDS-00 (Forts.)

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshohe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden.
Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

3) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.

138 Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.33



Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 65: Temperatur Luftfeuchtediagramm - 5AC801.HDDS-00

Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle
305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maxi-
mal 20°C betragen.
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3.6.8 Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00

®

Abbildung 66: Slide-in DVD-ROM 5AC801.DVDS-00

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5AC801.DVDS-00
Lesegeschwindigkeit

CcD 24x

DVD 8x
Datentransferrate max. 1,5 GBits/s
Zugriffszeit (Durchschnitt)

CcD 130 ms

DVD 140 ms
Umdrehungsgeschwindigkeit max. 5090 rpm +1%
Hochlaufzeit (0 rpm auf Lesezugriff) 19 Sekunden (maximal)
Host Schnittstelle SATA

Tabelle 64: Technische Daten Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00
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Ausstattung

5AC801.DVDS-00

Lesbare Medien
CD
DVD

CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-A CD-R, CD-RW
DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM

Kompatible Formate

CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
Photo CD (single/multi-session)
Enhanced CD, CD-Text
DVD-ROM, DVD-Video (Double Layer), DVD-R (Single/Multi-border), DVD-R DL (Single/Multi-bor-
der), DVD-RW (Single/Multi-border), DVD+R (Single/Multi session), DVD+R DL (Single/Multi session),
DVD+RW (Single/Multi session), DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)

Laserklasse

Class 1 Laser

Geréuschpegel (voller Lesezugriff)

ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung

Lebensdauer 60000 POH (Power On Hours)
Offnen/SchlieBen der Lade > 10000 mal
Mechanische Eigenschaften
AuBenabmessungen
Hoéhe 172,5 mm
Breite 22 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 455¢g
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur')
Betrieb +5 bis 55°C?
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 80% nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95% nicht kondensierend
Transport 5 bis 95% nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 0,2 g bei 5 - 500 Hz
Lagerung 2 g bei5-500 Hz
Transport 2 gbei 5-500 Hz
Schock
Betrieb 5gund 11 ms Dauer
Lagerung 60 g und 11 ms Dauer
200 g und 2 ms Dauer
Transport 60 g und 11 ms Dauer

200 g und 2 ms Dauer

Tabelle 64: Technische Daten Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 (Forts.)

1) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch

1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
2) Oberflachentemperatur des Laufwerks.
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Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 67: Temperatur Luftfeuchtediagramm Slide-in DVD-ROM/CD-RW - 5AC801.DVDS-00

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating)
der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern NN.

Hot-Plug Fahigkeit

Hardwarerevision BO des Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugféa-
higkeit. Andere Hardwarerevisionen sind hotplugféhig.
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3.6.9 Slide-in DVD-R/RW - 5AC801.DVRS-00

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Technische Daten

Information:

Abbildung 68: Slide-in DVD-R/RW 5AC801.DVRS-00

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5AC801.DVRS-00
Schreibgeschwindigkeit
CD-R 24x, 16x, 10x und 4x
CD-RW 24x, 16x, 10x und 4x
DVD-R 8x, 4x und 2x
DVD-R (Double Layer) 6x, 4x und 2x
DVD-RW 6x, 4x und 2x
DVD-RAM") 5x, 3x und 2x
DVD+R 8x, 4x und 2,4x
DVD+R (Double Layer) 6x, 4x und 2,4x
DVD+RW 4x und 2x
Lesegeschwindigkeit
CcD max. 24x
DVD max. 8x

Datentransferrate

max. 33,3 MBytes/s

Tabelle 65: Technische Daten Slide-in DVD-R/RW, DVD+R/RW - 5AC801.DVRS-00
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Ausstattung

5AC801.DVRS-00

Zugriffszeit (Durchschnitt)
CcD
DVD

140 ms (24x)
150 ms (8x)

Umdrehungsgeschwindigkeit

max. 5160 rpm +1%

Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff)
CD
DVD

14 Sekunden (maximal)
15 Sekunden (maximal)

Host Schnittstelle

SATA

Lesbare Medien
CD
DVD

CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW. DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer),
DVD+RW, DVD-RAM

Beschreibbare Medien
CcD
DVD

CD-R, CD-RW
DVD-R/RW, DVD-R (Double Layer), DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)

Kompatible Formate

CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)

Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text
DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-Video
DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)

DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW

Schreibmethoden
ch Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
Laserklasse Class 1 Laser
Datenpufferkapazitat 2MB

Geréuschpegel (voller Lesezugriff)

ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung

Lebensdauer 60000 POH (Power On Hours)
Offnen/SchlieBen der Lade > 10000 mal
Mechanische Eigenschaften
AuBenabmessungen
Héhe 172,5 mm
Breite 22 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 400 g
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur?
Betrieb +5 bis 55°C%
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 80% nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95% nicht kondensierend
Transport 5 bis 95% nicht kondensierend
Vibration
Betrieb bei max. 5 - 500 Hzund 0,2 g
Lagerung bei max. 5-500 Hzund 2 g
Transport bei max.5-500Hzund 2 g

Tabelle 65: Technische Daten Slide-in DVD-R/RW, DVD+R/RW - 5AC801.DVRS-00
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Umwelt Eigenschaften

5AC801.DVRS-00

Schock (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)
Betrieb
Lagerung

Transport

bei max. 5 g und 11 ms Dauer
bei max. 60 g und 11 ms Dauer
bei max. 200 g und 2 ms Dauer
bei max. 60 g und 11 ms Dauer
bei max. 200 g und 2 ms Dauer

Tabelle 65: Technische Daten Slide-in DVD-R/RW, DVD+R/RW - 5AC801.DVRS-00

1) RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verflgung gestellt. Unterstitzung der RAM Funktion durch die Brennsoftware ,Nero*
(Best. Nr. 5SWUTI.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.

2) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch

1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern NN.
3) Oberflachentemperatur des Laufwerks.

Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 69: Temperatur Luftfeuchtediagramm Slide-in DVD-R/RW, DVD+R/RW - 5AC801.DVRS-00

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating)
der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern NN.
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3.6.10 PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-01
Features

e SATA RAID Controller

¢ RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)

e 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet fir 24 Stunden Betrieb)
e Benétigt nur 1 PCI Slot

» Ubertragungsraten bis zu 150 MByte/s

Primary Hard Disk (HDD 0

SATA S
=5 O oo

Secondary Hard Disk (HDD 1)

Zugriffsled (gelb) fir Primary (HDD 0)
und Secondary (HDD 1) Hard Disk

Abbildung 70: PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-01

Information:

der Regel mindestens 50 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz fiir eine ,,Unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt
beendet, so wird dies beim nachsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei
RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgefiihrt. Dies nimmt in
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Information:

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerét ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5ACPCI.RAIC-01

SATA RAID Controller
Typ Sil 3512 SATA Link
Spezifikation Serial ATA 1.0
Datenibertragungsrate max. 1,5 Gbps (150 MB/s)
RAID Level unterstiitzt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf ca. 32 kByte

Hard Disks Seagate Momentus 7200.1 ST96023AS
Anzahl 2

Formatierte Kapazitat (512 Byte/Sektor) 60 GB

Anzahl der Képfe 3

Anzahl der Sektoren (User) 117.210.240

Bytes pro Sektor 512

Umdrehungsgeschwindigkeit 7200 rpm 1%

Zugriffszeit (Durchschnitt) 42ms

Positionierzeit (Seek, typische Werte)
Minimum (Spur zu Spur) 1,5ms
Durchschnitt (Lesezugriff) 10,5ms
Maximum (Lesezugriff) 22ms

Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff) 4 Sekunden (typisch)

Unterstiitzte Transfermodus

SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5

Datentransferrate
Am Medium max. 539 MBits/s
Zum / Vom Host max. 150 MB/s
Cache 8 MB
S.M.A.R.T. Support Ja
Lebenszeit 5 Jahre
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 0,3 A bei 3,3V (PCI Bus)

1 Abei5 V (PCI Bus)

Mechanische Eigenschaften

Montageweise auf PCI Einschub

fix

Gewicht

3509

Tabelle 66: Technische Daten RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-01
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Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Umwelt Eigenschaften

5ACPCI.RAIC-01

Umgebungstemperatur 1)

Betrieb - standard 2 5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden® 5 bis 40°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90% nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95% nicht kondensierend
Transport 5 bis 95% nicht kondensierend
Vibration®
Betrieb (dauerhaft) bei max. 5 - 500 Hz und 0,125 g (1,225 m/s 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute keine Beschadigung
Betrieb (gelegentlich) bei max. 5 - 500 Hz und 0,25 g (2,45 m/s? 0- -peak) Dauer 1 Oktave pro Minute keine Beschadigung
Lagerung bei max. 5 - 500 Hz und 5 g (49 m/s2 0-peak) Dauer 0,5 oct/min keine Beschadigung
Transport bei max. 5 - 500 Hz und 5 g (49 m/s? 0-peak) Dauer 0,5 oct/min keine Beschadigung
Schock® (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)
Betrieb bei max. 125 g (1226 m/s? 0- Eeak ) und 2 ms Dauer keine non-recovered Errors
Lagerung bei max. 400 g (3924 m/s“ 0-peak) und 2 ms Dauer keine Beschadigung

bei max. 450 g (4424 m/s 0-peak) und 1 ms Dauer keine Beschéadigung
bei max. 200 g (1962 m/s? 0-peak) und 0,5 ms Dauer keine Beschadigung

Meereshdhe
Betrieb - 300 bis 3048 m
Lagerung - 300 bis 12192 m

Tabelle 66: Technische Daten RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-01 (Forts.)

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden.
Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.

2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) Bei Einsatz in vibrations- und schockgeféhrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Moglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken
der Ubertragungsrate).
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